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Viktig information
VISSA DEFINITIONER

Detta noteringsmemorandum ("Memorandumet”) har upprattats
med anledning av Smoltek Nanotech Holding AB anstkan om
upptagande till handel av bolagets aktier pd AktieTorget. | detta
Memorandum géller foljande definitioner om inget annat anges:

Med ”Bolaget”, eller "Smoltek” avses Smoltek Nanotech Holding

AB med organisationsnummer 559020-2262 eller den koncern vid
vilket Smoltek ar moderbolag i, innehdllandes det rérelsedrivande
dotterbolaget Smoltek AB ("Smoltek AB”) med organisationsnummer
556693-4591. Med "AktieTorget” avses ATS Finans AB med
organisationsnummer 556736-8195 med bifirma AktieTorget. Med
“Partner Fondkommission” avses Partner Fondkommission AB

med organisationsnummer 556737-7121. Med ”Erbjudandet” avses
erbjudandet till allmanheten och institutionella investerare att teckna
nyemitterade aktier i Smoltek Nanotech Holding AB ("Nyemissionen”
eller "Emissionen”). Med "Euroclear” avses Euroclear Sweden AB
med organisationsnummer 556112-8074. Hanvisning till "MdUSD”
avses miljarder amerikanska dollar. Hanvisning till "SEK” avser svenska
kronor. Hanvisning till "MEUR” avses miljoner Euro. Med "K” avses
tusen och med ”M” avses miljoner.

SPRIDNING AV NOTERINGSMEMORANDUM
Aktien dr inte féremal for handel eller ansokan darom i ndgot annat
land @n Sverige. Inbjudan enligt detta Memorandum vénder sig

inte till personer vars deltagande forutsétter ytterligare prospekt,
registreringsatgarder eller andra dtgarder an de som foljer svensk
ratt. Memorandumet far inte distribueras i Australien, Japan, Kanada,
Nya Zeeland, USA eller ndgot annat land dar distributionen eller denna
inbjudan kraver ytterligare dtgarder enligt féregdende mening eller
strider mot regler i sddant land. For Memorandumet galler svensk
rétt. Tvist med anledning av innehdllet i detta Memorandum eller
darmed sammanhangande rattsforhallanden ska avgoras av svensk
domstol exklusivt.

VIKTIG INFORMATION OM AKTIETORGET
AktieTorget &@r en bifirma till ATS Finans AB, ett vardepappersbolag
under Finansinspektionens tillsyn. AktieTorget driver en s k MTF-
plattform. Bolag som &r noterade pa AktieTorget har forbundit sig
att folja AktieTorgets noteringsavtal. Avtalet syftar bland annat till
att sakerstdlla att aktiedgare och 6vriga aktorer pa marknaden far
korrekt, omedelbar och samtidig information om alla omstandigheter
som kan paverka Bolagets aktiekurs. Handeln pa AktieTorget sker i
ett elektroniskt handelssystem som ar tillgangligt for de banker och
fondkommissiondrer som dr anslutna till Nordic Growth Market.
NGM &r en svensk bors under finansinspektionens tillsyn som driver
marknader i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Bolaget startades
1999 och dr idag ett heldgt dotterbolag till Borse Stuttgarts. NGM
erbjuder handel i alla typer av vardepapper och all handeln sker i det

egenutvecklade borssystemet Elasticia. Det innebdr att den som vill
képa eller sélja aktier som ar noterade pd AktieTorget kan anvanda sin
vanliga bank eller fondkommissionar. Noteringsavtalet och aktiekurser
aterfinns pad AktieTorgets hemsida (aktietorget.se). AktieTorget har
granskat och godkant detta dokument.

UNDANTAG FRAN PROSPEKTSKYLDIGHET
Detta Memorandum har inte granskats av Finansinspektionen.
Memorandum avseende nyemission ar undantaget fran
prospektskyldighet enligt lagen om handel med finansiella instrument.
Enligt 2 kap 4§ i lagen om handel med finansiella instrument behover
ett prospekt inte upprattas om “det belopp som sammanlagt

inom EES ska betalas av investerarna under en tid av tolv manader
motsvarar hogst 2,5 MEUR”. Bolagets Erbjudande omfattas inte

av lagstiftarens prospektkrav och har darfor inte granskats och
godkdnts av Finansinspektionen. Memorandumet har dock granskats
och godkants av AktieTorget. Godkdnnandet innebar inte ndgon
garanti fran AktieTorget om att uppgifterna i Memorandumet ar
korrekta eller fullstandiga. Harutover har Memorandumet godkants
av AktieTorget under forutsattning att spridningskravet for Bolagets
aktier ar uppfyllt senast den dag d& handeln inleds.

FRAMATRIKTAD INFORMATION

Uttalanden om framtiden och ovriga framtida forhéllanden i detta
Memorandum &terspeglar styrelsens nuvarande syn avseende
framtida handelser och finansiell utveckling. Framatriktade uttalanden
utrycker endast de beddmningar och antaganden som styrelsen

gor vid tidpunkten fér Memorandumet. Dessa uttalanden ar val
genomarbetade, men ldsaren uppmarksammas pa att dessa, sdsom
alla framtidsbedémningar, &r forenade med osdkerhet.

MARKNADSINFORMATION OCH
INFORMATION FRAN TREDJE PART

Memorandumet innehaller information om Smolteks bransch
inklusive marknadsdata och prognoser som har hamtats fran ett
flertal kallor sdsom branschpublikationer och andra aktorer. Bolaget
bed6mer att de externa kallorna ar tillforlitliga men kan inte garantera
att de dr korrekta och fullstandiga. Utéver information fran externa
kallor innehdller Memorandumet uppskattningar och bedémningar
som dr Bolagets egna. Dessa har inte verifierats av oberoende
experter och Bolaget kan inte garantera att en extern aktor skulle
gbra motsvarande bedémningar.

FINANSIELL RADGIVARE

Bolaget har utsett Partner Fondkommission som finansiell
rédgivare vid noteringen pa AktieTorget samt vid férestdende
spridningsemission.
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Minsta teckningspost:

300 aktier

Teckningskurs:

Emissionsvolym:

17,90 SEK per aktie

19 999 670 SEK

Teckningsperiod:
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RISKFAKTORER

En investering i aktier &r férenad med risk. Infér ett eventuellt investeringsbeslut &r det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som
bedéms vara av betydelse fér SMOLTEK och aktiens framtida utveckling. Nedan beskrivs de risker som bedéms vara av betydelse fér SMOLTEK,
utan sdrskild rangordning. Det finns risker bdde vad avser omsténdigheter som &r hédnférliga till SMOLTEK och branschen, samt sddana som

dr av mer generell karaktéar. Dartill finns det dven risker férenad med en investering i Bolagets aktie. Vissa risker ligger i SMOLTEKS kontroll.
Redovisningen gor inte ansprék pa att vara fullstandig och samtliga riskfaktorer kan av naturliga skal inte férutses eller beskrivas i detalj, varfor
en samlad utvardering dven maste innefatta 6vrig information i Memorandumet, samt en allméan omvérldsbedémning. Nedanstdende risker och
osékerhetsfaktorer kan ha en vasentlig negativ inverkan pa SMOLTEKSs verksamhet, finansiella stallning och/eller resultat. De kan dven medféra
att aktierna i SMOLTEKSs minskar i vérde, vilket skulle kunna leda till att investerare férlorar hela eller delar av sitt investerade kapital. Ytterligare

risker som f&r ndrvarande inte &r kdnda fér Bolaget kan ocksd ha en motsvarande negativ paverkan.

RISKER RELATERADE TILL VERKSAMHETEN
OCH BRANSCHEN

BEGRANSADE RESURSER

Smoltek &r ett litet bolag med begransade resurser vad galler kapital
och ledning. For att kunna genomféra Bolagets strategi dr det viktigt att
resurserna disponeras pd ett for Bolaget optimalt satt. Det finns en risk
att Bolagets resurser inte racker till och att Bolaget ddrmed drabbas av
finansiellt sdval som operativt relaterade problem. Ovanstdende kan ha
en negativ effekt pd Bolagets verksamhet, framtida tillvaxt, resultat och
finansiella stallning.

KORT VERKSAMHETSHISTORIK

Smoltek ar ett ungt féretag som bedriver utvecklingsarbete och kan

i ldg grad hanvisa till tidigare verksamhetsresultat. Bolagets struktur
och strategi for utveckling och marknadsféring, liksom Bolagets 6vriga
struktur, har tillampats under relativt kort tid.

BEROENDE AV NYCKELPERSONER
OCH MEDARBETARE

Bolaget baserar sin framgdng pa ett fatal personers kunskap, erfarenhet
och kreativitet och dr beroende av att i framtiden kunna finna kvalificerade
medarbetare. Om Smoltek skulle férlora ndgon av sina nyckelmedarbetare,
alternativt ej lyckas med att rekrytera kompetent personal, s skulle det
kunna fa negativa konsekvenser for Bolagets verksamhet, finansiella
stallning och resultat.

KAPITALBEHOV

Det finns en risk for att Bolaget inte kommer att kunna anskaffa kapital i
stundande Erbjudande eller i framtiden. Om det stundandet Erbjudandet
ej fulltecknas avser Bolaget att undersoka andra finansieringsatgarder
sdsom finansiering tillsammans med en eller flera samarbetspartners,
bidrag eller ytterligare kapitalanskaffning. Bolaget kan, utéver
emissionslikviden, i framtiden behova ytterligare tillskott av kapital.
Ovanstdende kan ha en negativ inverkan pd Bolagets verksamhet,
finansiella stallning och resultat.

UTVECKLINGSRISK

Bolaget bedriver utveckling av kolnanostrukturer primart inom
halvledarindustrin, vilket tar saval finansiella som operativa resurser

i ansprak. Det finns en risk att da utvecklingsarbetet ar komplext

och omfattande att férseningar i tidsplanerna kan uppkomma.

Storre férseningar, stérningar och oférutsedda handelser i
utvecklingsprocesserna kan paverka Bolagets framtida [énsamhet samt
verksamhet negativt.

FORSALJNINGSRISK

Det finns en risk att den teknik som Bolaget utvecklar och i framtiden
sdljer, inte far det kommersiella genomslag pa marknaden som
forespeglas i detta Memorandum. Omsattningen kan bli ldgre och
marknadsetableringen kan ta langre tid dn vad Bolaget idag har
anledning att férvénta sig. Ovanstdende kan ha en negativ inverkan pa
Bolagets verksamhet, finansiella stéllning och resultat.

KONKURRENS

Pd Bolagets marknad finns det idag flertalet aktorer som bedriver
liknande verksamheter. Vissa av dessa konkurrerande aktérer
beddms ha battre forutséttningar att anpassa sig till forandringar
i kundefterfrdgan pa grund av storre finansiella resurser. Detta
kan innebdra att konkurrerande aktérer har méjligheten att
avsatta mer resurser till bland annat marknadsbearbetning samt
produktutveckling. Mot bakgrund av detta ar det inte sdkert

att Smoltek framover kommer att vara lika framgangsrikt ur
konkurrenssynpunkt. Ingen garanti kan lamnas for att Smoltek
kommer att kunna forbattra sin nuvarande marknadsposition.
Okad konkurrens kan leda till prispress av Bolagets produkter och
tjanster samt minskad marknadsandel, vilket kan f& en negativ effekt
pa Bolagets verksamhet, framtida tillvéxt, resultat och finansiella
stéllning.

IMMATERIELLA RATTIGHETER

Bolaget ar beroende av flertalet egenutvecklade [6sningar inom
nanoteknik och kolnanostrukturer. Flertalet av Bolagets immateriella
réttigheter skyddas av patent. Det finns en risk att konkurrenter pa
marknaden kopierar Bolagets teknologi. Att forsvara de immateriella
rattigheterna genom réttsprocesser kan ta ledningens fokus fran
Bolagets verksamhet, samtidigt som de kan vara kostsamma. Det
finns dven en risk att Bolaget skulle kunna ga forlorande ur sddana
processer, vilket skulle kunna vara negativt for Bolagets verksamhet,
finansiella stdllining och rorelseresultat.

REGLERINGAR OCH POLITISKA BESLUT
Smoltek ar verksamma i Sverige men dess teknik och tjanster skall

i framtiden saljas dven internationellt. Bolaget utsatts for risker vid
forandringar av lagar, regelverk, skatter och tullar. Bolaget paverkas
dven av externa omstandigheter som &r utanfor Bolagets kontroll
sasom offentliga, ekonomiska, skattepolitiska, penningpolitiska och
andra politiska osakerhetsfaktorer i lander dar Bolaget dr verksamt.
Vid ogynnsamma foérdndringar kan ovanstdende medféra negativa
konsekvenser for Bolagets verksamhet finansiella stallning och
rorelseresultat.

FINANSIELLA RISKER

INGEN TIDIGARE OFFENTLIG HANDEL MED
BOLAGETS AKTIE

Offentlig handel med Smolteks aktie har inte tidigare forekommit,
varvid det ar svart att forutse vilken handel och intresse som Bolagets
aktier kommer att fa. Om inte en likvid och aktiv handel utvecklas,
eller blir varaktig, s finns det en risk att aktiedgare far svarigheter

att sdlja sina aktier. Det finns dven en risk att marknadspriset avsevart
skiljer sig frdn noteringskursen enligt detta Erbjudande.



AGARE MED BETYDANDE INFLYTANDE

Efter foreliggande notering pa AktieTorget forvéntas de storsta
dgarna inneha en betydande dgarposition i Bolaget. Tillsammans eller
var for sig, har dessa aktiedgare mojligheten att utdva ett véasentligt
inflytande pa alla drende som kraver ett godkdnnande av aktiedgarna.
Denna koncentration av dgande kan vara till nackdel fér andra
aktiedgare som kan ha andra intressen an majoritetsagarna.

FLUKTUATIONER | AKTIEKURSEN FOR
SMOLTEK-AKTIEN

En investering i Smoltek &r férknippad med risk. Det finns en

risk for att aktiekursen kommer att ha en negativ utveckling.
Aktiemarknaden kan generellt ga ner av olika orsaker sdsom politiska
utspel, rantehojningar, samre konjunkturella forutsattningar och
valutakursférandringar. Aktiemarknaden préglas dven till stor del

av psykologiska faktorer. Smolteks aktie kan paverkas pa samma

sdtt som alla andra aktier av dessa faktorer, vilka till sin natur manga
ganger kan vara problematiska att forutse och skydda sig mot.
Kursfall kan ddrmed ha en negativ baring pa investeringen.

LIKVIDITETEN | AKTIEN

Det dr inte mojligt att forutse hur likviditeten i Bolagets aktie kommer
att utvecklas. Om en aktiv och likvid handel inte kan utvecklas kan

det innebdra svarigheter for aktiedgarna att sdlja sina aktier med kort
varsel och till godtagbara villkor, eller 6verhuvudtaget.

EJ SAKERSTALLDA TECKNINGSFORBINDELSER
Erbjudandet omfattas av teckningsdtaganden uppgdende till ett
belopp om sammanlagt 10,0 MSEK, motsvarande 50,0 procent av
stundande Erbjudande. Teckningsférbindelserna ar inte sékerstéllda

genom sparrmedel, pantsdttning eller andra arrangemang, varvid det
finns en risk for att en eller flera teckningsforbindelser inte fullfoljs.
Om tecknade aktier inte betalas eller om teckningsatagandena

inte infrias, sd kan det ha en vésentlig negativ paverkan pa Bolagets
mojligheter att genomféra Erbjudandet. Det finns en risk att
ovanstdende har en negativ inverkan pa Bolagets verksamhet, resultat
och finansiella stallning.

UTDELNING

Smoltek befinner sig fortfarande i en uppbyggnadsfas och prioriterar
darfor att dterinvestera genererade vinstmedel i verksamheten.
Bolaget har historiskt sett inte ldamnat utdelning till aktiedgarna,
utover villkorat aktiedgartillskott. Las mer om det villkorade
aktiedgartillskotten vid sektionen ”Aktien och dgarforhallanden”.
Framtida utdelningar kommer att beslutas av bolagsstamman i man
av utdelningsutrymme, beaktat andra strategiska dvervdganden. Det
finns en risk att bolagsstdmman inte kommer besluta om utdelning
inom de narmaste dren. Det finns dven en risk att verksamheten inte
kommer att generera tillrackligt stora kassafloden for att kunna gora
det mojligt att Iamna utdelningar.

MARKNADSPLATS

Bolaget har ansokt om notering av Bolagets aktie pa AktieTorget,

en bifirma till ATS Finans AB som dr ett vardepappersbolag under
Finansinspektionens tillsyn. AktieTorget bedriver en handelsplattform
(MTF). Bolag vars aktier handlas pd AktieTorget omfattas inte av alla
lagregler som géller for ett bolag noterat pa en s k reglerad marknad.
AktieTorget har genom sitt noteringsavtal valt att tillimpa flertalet av
dessa lagregler. En investerare bor dock vara medveten om att handel
med aktier noterade utanfor en s k reglerad marknad kan vara mer
riskfylld
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Styrelsen har med stod fran bemyndigandet fran extra bolagstamma den 20 december 2017 beslutat
att 6ka Bolagets aktiekapital med hogst 133 102,22 SEK genom en emission av hogst 1117 300 aktier.
Erbjudandet riktar sig till befintliga aktiedgare, allmdnheten och institutionella investerare. | samband
med Erbjudandet har styrelsen beslutat att anséka om upptagande till handel av Bolagets aktier pa
AktieTorget.

Erbjudandet omfattar 1117 300 nyemitterade aktier till ett pris om 17,90 SEK per aktie, motsvarande
ett bolagsvérde om 75128 985,00 SEK fére nyemissionen. Vid full teckning inbringar Emissionen

19 999 670,00 SEK fore emissionskostnader som beraknas uppga till 2,0 MSEK. En befintlig aktiedgare
som véljer att inte delta i Erbjudandet kommer vid full teckning av Erbjudandet spadas ut med

1117 300 aktier, vilket motsvarar 21,0 procent av kapitalet samt rosterna. Anmdlan om teckning av
aktier ska ske under perioden 29 januari - 9 februari 2018. Vid full teckning kommer aktiekapitalet 6ka
fran 500 000,00 SEK till 633 102,22 SEK och antalet aktier kommer att 6ka fran 4 197 150 aktier till
5314 450 aktier.

I samband med Nyemissionen har Bolaget inhdmtat icke sékerstéllda teckningsférbindelser uppgdende
till 50,0 procent av Erbjudandet, motsvarande 10,0 MSEK. F&r mer information se sidan 63.

Styrelsen ansvarar fér detta dokument och férsdkrar hdarmed att alla forsiktighetsatgérder har vidtagits
for att sdkerstélla att uppgifterna i detta Memorandum, savitt styrelsen vet, éverensstammer med

de faktiska forhdllandena och att ingenting &r uteldmnat som skulle kunna pdverka dess innebérd. |

de fall information kommer frén tredje man har informationen dtergivits korrekt, och, svitt Smoltek
Nanotech Holding AB kan kanna till och férsékra genom jamférelse med annan information som
offentliggjorts av tredje man, inga uppgifter har uteldmnats pa ett sdtt som skulle géra den atergivna
informationen felaktig eller missvisande.

Goteborg den 25 januari 2018
Smoltek Nanotech Holding AB
Styrelsen



BAKGRUND OCH MOTIV

Moores lag', som sdger att kapaciteten i processorer fordubblas var 18 manad, foljs fortfarande, men

inom ndgra dr kommer okningstakten ta stopp. Processorerna gar inte langre att gora mindre utan stora
férandringar i hdrdvaran. Idag utvecklas mjukvara snabbt och drivs av utvecklingen inom bland annat Internet
of Things (loT), sjalvkérande bilar, uppkopplade hem, Virtual Reality (VR) och Artificial Intelligence (Al). For att
utvecklingen skall fortsatta framat sa maste kapaciteten i hdrdvaran folja med. Morgondagens teknologi kraver
en ny typ av chip och integration. Det ar har nanoteknik och framforallt Smolteks teknik kommer in.

Smoltek har utvecklat en grundteknologi, bendamnd SmolGROW ™, som ger full kontroll &ver var extremt

sma kolfibrer, s& kallade kolnanostrukturer, vaxer, hur tatt de vaxer samt hur ldnga de skall vara. Dessa
kolnanostrukturer ar mycket goda ledare av bdde varme och elektricitet, vilket Oppnar upp for flertalet
applikationsomraden for tekniken. Tekniken &r dven applicerbar for andra material och typer av nanostrukturer.
Bolaget prioriterar utveckling inom féljande applikationsomréden; integrerade kondensatorer, interconnects
samt termisk avledning och kan dven erbjuda kundanpassade I6sningar. Grundteknologin tillsammans med
applikationsomradena, bildar Smolteks teknologiplattform vid namn SMOLTEK Tiger™.

Teknologiplattformen SMOLTEK Tiger™ mojliggor odling av ledande nanostrukturer i precisionsdefinierade
monster och skapar fordelar som forbattrad elektrisk, mekanisk och termisk prestanda samt 6kad hallbarhet.
Med hjalp av Smolteks teknik kan halvledarindustrin ga fran traditionella metaller till det mer effektiva kolet och
darigenom |6sa materialtekniska problem som idag uppstar vid miniatyrisering av komponenter.

Smoltek har utvecklats fran ett forskningsbolag till att bli ett val positionerat licenserande bolag som erbjuder
patenterad teknologi till frémst halvledarindustrin, vilket ar en utveckling som har skett i olika steg under &ren.
Smoltek har idag kunskapen om hur halvledarindustrin fungerar, utmaningarna den méter, samt at vilket hall
marknaden dr pa vag. Bolaget har dven byggt ett starkt ndtverk inom industrin och har genom branschkunskap
kunnat navigera och positionerat sig i ratt marknadsomrade.

Bolaget har byggt upp en omfattande patentportfolj bestdende av 65 sokta patent, varav 48 stycken

ar beviljade. Marknadssegmentet ddr Smoltek ar verksamma bendmns som advanced chip packaging
(avancerad kretspaketering) inom halvledarindustrin, vilket dr en del av den totala globala halvledar-chip-
paketeringsmarknaden ("GHCP”). GHCP-marknaden bedéms véxa med en genomsnittlig tillvaxt per ar (CAGR)
om 31,1 procent under perioden 2016-2021 till 297,4 MdUSD? &r 2021.

Smoltek ar idag ndra ett forsta licensieringsavtal for sin teknik och har bland annat i januari 2018 fatt en
bestallning fran en global tillverkare av processteknologi av ett utvarderingsprojekt. Smoltek skall tillverka
testenheter for utvardering av en kundspecifik applikation och planerar att leverera dessa under det forsta
kvartalet 2018. Ordern bekraftar det 6kande intresset for Smolteks teknologi. Bolaget for ndra dialoger med
flera av de ledande aktorerna pa marknaden om samarbeten. Smoltek har som mal att under 2018 teckna det
forsta licensavtalet. Visionen dr att ar 2020 vara en obestridd nyckelspelare inom omréadet nanoteknik for nasta
vag av integrerade kretsar baserade pa avancerad paketering.

Smolteks rorelsekapital ar inte tillrackligt for de aktuella behoven under den kommande tolvmanadersperioden.
For att genomfora planerade tillvaxt- samt utvecklingssatsningar kravs ett kapitaltillskott om 17,0 MSEK under
den kommande tolvménadersperioden.

Erbjudandet forvantas tillfora Bolaget 20,0 MSEK fore emissionskostnader, vilka berdknas uppga till 2,0

MSEK. Nettolikviden om 18,0 MSEK tillsammans med befintlig kassa om 4,6 MSEK, avses under de kommande
tvad dren i forsta hand anvandas till utdkad industriell samverkan samt utveckling av Smolteks teknik med

fokus pd demonstration och applikationsndra verifiering, samt till underhdll och utveckling av Bolagets
strategiska patentportfolj, vilka beraknas uppga till 8,0 MSEK. Bolaget avser sedan att investera i process- och
utvecklingsutrustning om totalt 6,5 MSEK, innehdllandes bland annat en PECVD-reaktor. Resterande belopp om
8,1 MSEK skall anvandas till att finansiera den I6pande verksamheten.

Den férestdende noteringen pa AktieTorget mojliggor en Okad synlighet p& marknaden och gors for att
sakerstalla Bolagets framtida finansiering samt tillvéxt.

" Mer information om Moores lag, se ordlista pa sidan 70.

2 Technavio Global Semiconductor Chip Packaging Market 2017-2021. Informationen &r oreviderad



VD HAR ORDET

Nar jag kom i kontakt med Smoltek for snart 8 dr sedan fangades jag omedelbart av vad jag

sdg. Redan da var behovet av nya material i halvledarindustrin oomtvistat och Smolteks team
hade redan demonstrerat sin teknologi genom att visa pa grundldggande egenskaper och
tillverkningsbarhet och dartill limnat in solida patentansokningar for att skydda densamma.

Nanoteknik dr otroligt fascinerande. Man manipulerar atomstrukturen av ett visst kant
material, i vart fall brukar det vara kol, och plotsligt har man ett nytt material med helt
nya egenskaper. Kolnanoror, kolnanofibrer och grafen &r alla sddana exempel.

Smolteks teknologi och patent dr i allmanhet inte bundna enbart till en viss typ av
nanostrukturer, inte heller till ett visst material utan utgor en bred teknikplattform.

I vart praktiska arbete ddaremot ar vart fokus i princip helt inriktat mot anvandning av
teknologin for “odling” av vertikala ledande kolnanostrukturer, oftast kolnanofibrer.

Varfér det? Jo, darfor att miniatyriseringsutmaningen inom halvledarindustrin under de
senaste dren har tvingat fram helt nya komponentarkitekturer. Idag har namligen fortatningen
av transistorerna kommit langre an vad som ofta behdvs, och nu i en uppétgdende kostnadstrend,
tvart emot vad vivant oss vid. For att i praktiken tillgodogdra sig de nya chipens prestanda kravs helt enkelt
smartare integrationer till komplett komponent. Idag anvands begrepp som "Advanced Packaging”, "Heterogeneous
Integration” eller ”System Integration”, vilket i praktiken innebar hogintegrerade kretsar byggda genom

integration av flera delkomponenter for olika delar av funktionen och dven ofta baserade pad olika teknologier. En
exempelprodukt inom detta segment ar en hogpresterande grafisk processor, eller varfor inte en processor for

Al (Artificial Intelligence). Smolteks teknik ger mojligheter till annu mindre komponenter med signifikant hogre
prestanda, detta dd vertikala kolnanostrukturer kan ersdtta etablerade material, vilka ndtt grénserna for vad de kan
prestera.

Patentportfoljen har utvecklats metodiskt. Idag ndrmar vi oss 50 beviljade patent och har ett 15-tal &ppna
ansokningar i process. Var senaste EU Horizon 2020-ansokan avseende affarsplansutveckling for ett spannande
applikationsomrade: Chip-integrated solid-state capacitors, gav oss den dtravarda kvalitetsstampeln "Seal of
Excellence”.

Nu har tiden kommit for Smoltek. Redan under mina forsta ar i Bolaget métte vi stort intresse, men i drlighetens
namn kanske oftast nyfiken skepsis. Detta har helt dndrat sig dver den senaste 2-drsperioden. Idag blir vi regelbundet
kontaktade av industriella spelare med idéer om applikationer och frdgan om var teknik kan |&sa deras problem.

Vi driver aktiv affarsutveckling och har idag 6ppna dorrar hos, och pdgdende interaktioner med, ndgra av de mest
betydelsefulla och vdlkdnda aktérerna inom halvledarindustrin, och dessutom inom flera olika kompletterande
segment av densamma. Den bestallning av utvarderingsenheter som nyligen kom fran en global tillverkare av
processteknologi for halvledarindustrin bekraftar detta.

Som VD har jag det fantastiskt spannande uppdraget att fortsatta att kommersialisera det arbete som gjorts.

Vi har investerat mycket i att bygga ett starkt ndtverk inom halvledarsektorn. Det intresse som nu visas, och de
problem kunderna fragar om vi kan l6sa, visar att Smoltek inte kommer att sta vid sidan om och vanta pa att den
revolutionerande utvecklingen ska bli till verklighet.

Vivet inte exakt vart de framsteg som gjorts inom nanoteknikomradet kommer att ta oss. Men vi ar évertygade om
att vi stér infor en revolutionerande utveckling och en framtid dar nanoteknik spelar en stor roll i var vardag &r inte
ldngt borta. Smoltek ar nu redo att ta steget frén teknikdemonstration till licensaffar, vart mal ar att nd det forsta
licensavtalet under 2018.

Anders Johansson
Verkstdllande direktor



VILLKOR OCH ANVISNINGAR

EMISSIONSVOLYM

Emissionen uppgar till maximalt 19 999 670,00 SEK fordelat pa
1117 300 aktier. Kvotvdrdet ar 0,12 SEK per aktie. Antalet aktier i
Bolaget infor foreliggande spridningsemission uppgar till 4 197 150
aktier.

EMISSIONSKOSTNADER

Bolagets kostnader for emissionen och noteringen pa AktieTorget
uppskattas till 2,0 MSEK.

TECKNINGSKURS
Teckningskursen dr 17,00 SEK per aktie. Courtage utgar ej.
Vdrdering av Bolaget ar 75 128 985,00 SEK pre-money.

TECKNINGSFORBINDELSER

Bolaget har inhdmtat teckningsforbindelser fran befintliga och nya
aktiedgare uppgdende till 10,0 MSEK, motsvarande 50,0 procent av
Emissionen.

FORETRADESRATT

Emissionen genomfors utan féretradesratt for befintliga aktiedgare
i syfte att mojliggora en bred spridning av Bolagets aktie. Ratt att
teckna aktier tillkommer befintliga aktiedgare, allmanheten och
institutionella investerare.

TECKNINGSTID

Anmalan om teckning kan géras fran och med den 29 januari 2018
till och med den g februari 2018. Styrelsen forhdller sig ratten att
forlanga teckningstiden, samt tiden for betalning.

VILLKOR FOR GENOMFORANDE AV
EMISSIONEN

Emissionens genomférande &r villkorat av att Emissionen tecknas till
minst 60 procent, motsvarande 11 999 802,00 SEK. Emissionen ar
dartill villkorad av att Bolaget uppfyller AktieTorgets spridningskrav
om minst 300 aktiedgare. Erbjudandet ar villkorat av att inga
omstdndigheter uppstar som kan medféra att tidpunkten for att
genomféra Emissionen av Bolaget beddms som oldglig. Sddana
omstédndigheter kan till exempel vara av ekonomisk, finansiell eller
politisk art och avse sdvdl handelser i Sverige som utomlands.
Erbjudandet kan sdlunda komma att helt eller delvis dterkallas. Beslut
om att inte fullfélja Emissionen kan senast fattas fore utskick av
avrakningsnotor, vilket forvantas ske i vecka 7, 2018.

ANMALAN

Teckning sker pa sarskild teckningssedel i minst en post om

300 aktier, eller i multiplar darav. Ofullstandiga eller felaktiga
teckningssedlar kan komma att lamnas utan avseende. Vid flera
inlamnade teckningssedlar galler den senast l[dmnade. Inga tilligg eller
andringar fdr goras i den pd anmalningssedeln tryckta texten. Ifylld
anmalningssedel ska vara Partner Fondkommission tillhanda senast kl.
15:00 den 9 februari 2018.

Anmalan, som dr bindande efter dngertiden (anges nedan), skall
sandas till:

Partner Fondkommission AB

Arende: Smoltek

Lilla Nygatan 2, 411 09 Goteborg

Tel. +46 3176122 30, Fax. +46 31 71111 20

E-post: info@partnerfk.se (inskannad teckningssedel).

Den som anméler sig for teckning av aktier maste ha ett VP-konto
eller en depd hos bank eller annan forvaltare till vilken leverans av
aktier kan ske. Personer som saknar VP-konto eller depd maste 6ppna
ett VP-konto eller en depd hos en bank eller ett vardepappersinstitut
innan anmalningssedel inlamnas till Partner Fondkommission.
Observera att detta kan ta viss tid.

Observera att den som har en depa eller konto med specifika regler
for vardepapperstransaktioner, exempelvis investeringssparkonto
(ISK) eller kapitalforsakringskonto (KF), maste kontrollera med

den bank/forvaltare som for kontot, om, och i sa fall hur, forvarv av
vardepapper inom ramen foér Erbjudandet ar mojligt. Anmélan ska i sa
fall géras i samférstand med den bank/férvaltare som for kontot.

ANGERTID

De tecknare som skickar sin anmaélan direkt till Partner
Fondkommission har ratt att dra tillbaka anmalan om teckning fram
till och med kl. 15:00 den g februari 2018. For de som tecknar via bank,
fondkommissionar eller annan férvaltare galler forvaltarens regler for
nar anmalan senast far dtertas.

OFFENTLIGGORANDE AV EMISSIONENS UTFALL
Bolaget planerar att kommunicera utfallet av emissionen via ett
pressmeddelande i slutet av vecka 7, 2018. Pressmeddelandet kommer
offentliggdras pa Bolagets och AktieTorgets hemsida.

TILLDELNING

Tilldelningen forvantas faststdllas i borjan av vecka 7, 2018. Snarast
darefter kommer avrakningsnotor skickas ut till de som tilldelats
aktier. De som eventuellt inte tilldelas aktier far inget meddelande.
Beslut om tilldelning fattas av styrelsen, dar féljande principer
kommer att gdlla:

1. Att full tilldelning ska ske till de parter som lamnat
teckningsforbindelser,

2. Att skapa ett investeringsutrymme for eventuella tecknare som,
enligt styrelsens beddmning, sarskilt kan bidra med strategiska
varden till Bolaget. | forekommande fall ska Bolaget dven redovisa till
AktieTorget vilka s.k. strategiska investerare som erhdller tilldelning.
Styrelsen dr bemyndigad att gora en bedémning av en tecknares
mojlighet att tillfora Bolaget strategiska varden fran fall till fall.

3. Att prioritera dgarspridning samt att i den man det ar mdjligt tillse
att varje tecknare erhdller minst 300 aktier.

4. | det fall det inte gar att tillgodose samtliga tecknare en minimipost
om 300 aktier, ska istdllet lottning ske.

Tilldelningen dr inte beroende av ndr under teckningsperioden som
teckningssedeln lamnas.



BETALNING

Betalning ska ske i enlighet med instruktioner pd avrakningsnota.
Avrakningsnotor forvantas skickas ut i vecka 7, 2018 och betalning
ska ske senaste tre bankdagar darefter. Aktier som ej betalas i tid kan
komma att 6verldtas pd annan. Ersattning kan krdvas av den som ej
betalat tecknade aktier.

LEVERANS AV AKTIER

Smoltek ar under anslutning till Euroclear Sweden AB:s kontobaserade
vardepapperssystem. Nar betalning erlagts och registrerats samt
aktier levererats, skriver Euroclear ut en VP-avi som visar antalet aktier
som registrerats pa det VP-konto som angivits pa teckningssedeln.

De aktier som betalats senast pa likviddagen enligt avrakningsnotans
instruktion, berdknas finnas tillgéngliga pa respektive VP-konto under
vecka 8,2018.

Vid registrering av aktier i depd kan tillgangligheten senareldggas
beroende pa kommissiondrens eller bankens rutiner for registrering.

RATT TILL UTDELNING

De nya aktierna medfor ratt till utdelning forsta géngen pa den
avstamningsdag for utdelning som infaller narmast efter det att
Nyemissionen har registrerats pa Bolagsverket och aktierna inforts i
aktieboken hos Euroclear. Eventuell utdelning betalas ut efter beslut
av bolagsstamman. Utbetalningen ombesorijes av Euroclear eller for
forvaltarregistrerat innehav i enlighet med respektive forvaltares
rutiner. Rétt till utdelning tillfaller den som pa den av bolagsstdmman
faststdllda avstamningsdagen var registrerad som aktiedgare i den av
Euroclear forda aktieboken.

TILLAMPLIG LAGSTIFTNING

Aktierna ges ut under aktiebolagslagen (2005:551) och regleras av
svensk ratt.

AKTIEAGARENS RATTIGHETER

Aktiedgares rattigheter avseende vinstutdelning, rostratt,
foretradesrétt vid nyteckning av aktie med mera styrs dels av
Bolagets bolagsordning som finns tillganglig via Bolagets hemsida och
i detta Memorandum, dels dven av aktiebolagslagen (2005:551).

RESTRIKTIONER AVSEENDE DELTAGANDE |
ERBJUDANDET

Aktiedgare bosatta utanfor Sverige som dger rdtt att teckna aktier

i Emissionen, kan vanda sig till Partner Fondkommission pa telefon
enligt ovan for information om teckning och betalning. Pa grund av
restriktioner i vardepapperslagstiftningen i Australien, Hongkong,
Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Japan
och USA riktas inte Erbjudandet att teckna aktier till personer eller
andra med registrerad adress i ndgot av dessa lander.

HANDEL PA AKTIETORGET

Smoltek Nanotech Holding AB har godkants av AktieTorget under
forutsattning att Emissionen tecknas till minst 60 procent samt att
spridningskravet om minst 300 aktiedgare uppfylls. Forsta handelsdag
ar berdknad till den 26 februari 2018. Aktiens handelsbeteckning
kommer att vara SMOL. ISIN-kod for aktien &r SE0010820381.







“Med utmaningarna inom ndsta vag av
avancerad paketering, ser jag en industriell
anpassning av Smolteks teknologi och IP
som en nddvandighet”

[Peter Enoksson, Professor Chalmers Tekniska Hogskola, styrelseledamot
samt medgrundare av Smoltek.

VERKSAMHETSBESKRIVNING

KORT OM BOLAGET

Bolaget grundades i slutet av dr 2005, dr baserat i Géteborg, Sverige,
och specialiserar sig pa tillverkningsteknologi for kolnanostrukturer
med inriktning pa halvledarindustrin.

Smolteks koncept dr baserat pd en patenterad och verifierad
grundteknologi som tillsammans med patenterade applikationer
utgor SMOLTEK Tiger™, en teknologiplattform som mojliggor odling
av ledande vertikala nanostrukturer i precisionsdefinierade monster.

SMOLTEK Tiger™ erbjuder materialtekniska [6sningar optimerade for
halvledarindustrin, med fokus pa segmentet avancerad paketering.
Bolaget har uppvisat full kompatibilitet med halvledarindustrins
viktigaste tillverkningsprocesspecifikationer, vilket & CMOS?
(Complementary Metal Oxide Semiconductor).

Smolteks teknik ger full kontroll Gver var extremt sma Odling av kolnanostrukturer
kolnanostrukturer, exempelvis kolnanofibrer ("KNF”) eller
kolnanoror, véxer, hur tétt de vaxer samt hur 1dnga de skall vara.
Dessa kolnanostrukturer ar mycket goda ledare av bade varme och
elektricitet, vilket dppnar upp for flertalet applikationsomraden for
tekniken.

Med hjalp av Smolteks teknik kan halvledarindustrin ga fran
traditionella metaller till det mer effektiva kolet och darigenom I6sa
materialtekniska problem som idag uppstdr vid miniatyrisering av
komponenter.

Den totala marknaden for halvledarpaketeringar bedéms vaxa med
en genomsnittlig tillvaxt per ar (CAGR) om 31,1 procent mellan 2016
och 2021, till totalt 297,4 MdUSD ar 20214, Smolteks unika teknik kan
tillimpas till flertalet av applikationerna pa denna marknad.

Smolteks teknologi erbjuder fordelar som forbattrad elektrisk,
mekanisk och termisk prestanda. Den patenterade tekniken
mojliggor att integrerade kretsar kan integreras tatare och genom
att de blir mindre tar de dven mindre plats i slutprodukten. Detta
mojliggdrs genom att de elektriska avstdnden mellan de kretsinterna
komponenterna minimeras, vilket far en positiv pdverkan pd bade
prestanda och varmeutveckling. Tekniken kan dven anvandas for

For att skydda sin teknik har Bolaget idag en omfattande
patentportfélj bestdende av 65 sdkta patent, varav 48 stycken ar

beviljade.
direkt varmeavledning fran den integrerade kretsens komponenter
for okad tillforlitlighet.
3 Mer information om CMOS, se ordlistan pa sidan 70. 4 Technavio Global Semiconductor Chip Packaging Market 2017-2021.

Informationen ar oreviderad




HISTORIK

Bolaget har sedan 2005 arbetat med utveckling avimmateriella
réttigheter och med verifiering av tekniken. Under de férsta dren
2006-2007, fokuserades arbetet framst pa utveckling av CVD
-processens. Under dren 2008-2010 arbetade Bolaget med tidiga
prototyper samt med validering av tekniken. Under 2012-2017
har arbetet fokuserats pd fortsatt utveckling och verifiering

av anvandning av tekniken fér interconnects och integrerade
kondensatorer, samt pd interaktioner med halvledarindustrins

HISTORISKA MILSTOLPAR

2006
Selektiv KNF-odling
pa kisel.

2008
KNF-odling pd ASIC-chip.
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aktorer. Dartill har arbetet med fortsatt utveckling av

patentportfoljen pdgatt parallellt. 2009

Patentplattform pa plats.

AFFARSIDE

Smoltek skall vara pionjarer inom kolnanostrukturer for avancerad
halvledarpaketering. Bolaget erbjuder en kommersiell licensiering av
sin omfattande patentportfolj.

KNF-odling pd en SiC
(Kiselkarbid)-enhet.

2010

Forsta kundprojektet,
initierat fran laboratoriet
CERN i Schweiz

KNF-interconnects i en
RF-enhet.

201
Uppnadde tillvaxt av KNF
vid endast 390°C = CMOS-
kompatiblitet.

2012
Signifikant 6kning av
tillvaxthastigheten.

2013
Avtal om industriell

processutveckling.

2014
Forsta superkondensatorn
av kol hos Smoltek.

2015
Forsta integrerade KNF-
baserade kondensatorn.

2016
3D kolelektroder baserade
pa KNF.

2017

Halvledarindustrin bekraftar
intresse av Smoltek,

baserat pa de historiska
milstolparna.

9060000 60 6000

°>Mer information om CVD, se ordlistan pa sidan 70.
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MAL OCH VISION

Smolteks narmaste mal ar att under 2018 teckna ett forsta licensavtal.

Baserat pa de kunddialoger som pagar, bedomer Bolaget att ett
sddant forsta avtal kommer att avse en licens fér en kundspecifik
nisch-applikation. Ett licensavtal for en volymapplikation, sdsom

den kretsintegrerade kondensatorn SmolCACH™, &r nésta delmal.
Visionen dr att Smoltek skall vara en obestridd nyckelspelare inom
nanoteknikutveckling for avancerad paketering eller heterogen
integration av halvledarkomponenter innan dr 2020. Nedan visas
Smolteks "Roadmap”, viket illustrerar Bolagets historik samt mal och
vision fram till 8r 2020.

AFFARSMODELL

Bolagets affarsmodell ar att erbjuda en kommersiell, skalbar,
icke-exklusiv licensmodell for sina omfattande immateriella
rattigheter, framst inriktad mot halvledarindustrins avancerade
paketeringssegment. Affarsmodellen omfattar dven anpassad
teknikoverforing och kundspecifika test- och utvérderingsprojekt.

INTAKTSMODELL

Bolaget avser att generera intakter genom en royaltybaserad
licensieringsmodell av Smolteks teknologi. Smoltek avser dven
generera intékter genom teknikdverforing och kundspecifika test-

och utvérderingsprojekt. En licensieringsaffar ar normalt baserad
pd tvd komponenter, en engdngssumma vid signering av avtalet
och en royaltybaserad ersdttning pa antalet producerade enheter.
Affarer gors antingen direkt med kunder eller via partners inom
halvledarindustrins vardekedja.

ROADMAP
2020
2013
Nyckelspelare och
Intensifiering av teknologisk leverantor
2012 R&D-fokus mot 2018
kondenseratorer
Bevis om CMOS Ft’)OrsFa Iigensavtal som
kompatiblet malsattning
2010 tillvaxtkoncept 2017
CERN, forsta externa Intensiva interaktioner med
projektet halvledarindustrin
2009 2016

Patentplattform pa 2-3 industriella testprojekt
plats genomfors

2005 2015

Ledningen koper
bolaget (MBO)

Kdrnpatent inlamnat

..Forskningsfas (2005-2014) ..Kommersialiseringsfas (2015-2020)




GO-TO-MARKET PLAN SAMT KUNDSEGMENT
Halvledarindustrins vardekedja bestar forenklat av fyra delsegment;
processteknologiforetag, foundries, paketeringsbolag och
halvledarforetag, vilka illustreras nedan.

Inom vardekedjans forsta del, processteknologi, terfinns foretag
som utvecklar tillverknings- och processteknologi for aterstoden

av vérdekedjan. Andra delen av vardekedjan bestdr av foundries,
vilka &r foretag som tillverkar komponenter baserade pa kisel

eller andra halvledarmaterial. Tredje delen av vardekedjan bestar

av paketeringsbolag, vilka ar de féretag som paketerar ihop
komponenterna till enheter for exempelvis ytmontering. Inom
vardekedjans sista del, vilket &r halvledarforetagen, aterfinns globala
foretag sdsom Intel® och Nvidia’, som designar samt fardigstaller
slutprodukten till marknaden.

Smoltek ar en teknikleverantor av IP (Intellectual Property) samt
teknikoverforing till halvledarindustrin och bearbetar primart
vardekedjans forsta del, processteknologi. Ledningen beddmer att
det dven finns mojligheter for Smoltek inom flera av delsegmenten
i vardekedjan, detta dd Bolaget har en teknikplattform och

en produktportfélj som dr attraktiv for foretag i flera delar av
vardekedjan.

De flesta av de kdnda halvledarforetagen tillverkar inte sjdlva sina
kretsar, utan ldter andra foretag tillverka dessa for dem, ofta i flera
steg. Det finns dock undantag som exempelvis Intel® och Samsung®
vilka sjalva ar aktiva inom flera delar av vardekedjan.
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Halvledarindustrin ar kapitalintensiv och praglas av hard

konkurrens, hdga volymer och 1dga marginaler. Det ar i praktiken
produktionsutfallet som definierar vinst eller forlust. Kompetens och
verifierade processer med tillgéng till support dygnet runt ar nycklar
till framgdng. Darav ar det viktigt for Bolaget att samarbeta med
ledande aktorer inom processteknologi, vilka dr de som garanterar
tillverkningsbarhet i volym. Idag finns det tre dominanta leverantorer
av processteknologi for hégvolymproduktion: Applied Materials®,
LAM Research™ och Tokyo Electron™.

Den andra viktiga nyckeln till framgdng inom halvledarindustrin dr,
enligt Bolaget, ett samarbete med ett eller flera foundries. Ledande
foundries ar TSMC'2, Global Foundries™ och UMC™. Foundries
tillverkar de aktiva delarna av komponenterna och levererar

sedan dessa till paketeringsbolagen, som fardigstaller dessa till
kompletta komponenter. En viktig, och fér Smoltek stéttande,
marknadstrend ar att foundries idag sjélva i hogre grad tar over
mer av paketeringssegmentet, speciellt géller detta for avancerad
paketering. Deras intresse ligger i det allt storre vardet som relateras
till detta produktionssteg. Foundries har aven stor erfarenhet av
CVD- (Chemical Vapor Deposition) processer, vilket ar den typ av
process som Smoltek anvander vid odling av kolnanostrukturer.

Smolteks strategi &r att samarbeta med en ledande leverantor

av processteknologi, tillsammans med ledande foundries som
tillhandahaller avancerad paketeringsteknologi och tjénster. Genom
denna strategi skall Bolaget tillhandahalla sin teknologi till flertalet
halvledarforetag, vilka dr beroende av ovanstdende aktorer.

Halvledarindustrins virdekedja

Processteknologi Foundries

I{ISMOLTEK
TEL
@l #5veRk

. UMC
QOMVO

- - -

¢ www.intel.com.
7 www.nvidia.com.
# www.samsung.com.

Paketeringsbolag Halvledarforetag

@A Google

NVIDIA.

STATSChipPAC

X
@€ mior 17} (inteD
(QUALCOMM’
FlipChi
& SONY

ARM

ASE GROUP

¢ www.appliedmaterials.com.
' www.lamresearch.com

" www.tel.com.

2 www.tsme.com.

5 www.globalfoundries.com.
4 WWW.UMC.COM.
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Nedbrytning av tillverkningsmoment fér foundries och
paketeringsbolag

Momenten for tillverkning och produktion av olika chip'® innehaller i
huvudsak féljande komponenter:

1. Komponentbearbetning, ddr bland annat transistorer samt
analoga/digitala kretsar &r tillverkade.

2. Paketering, ddr kiselchip gérs om till flip-chip format for att fa dem
redo som die/dice (en funktionell enhet av en wafer').

3. Sammansattning av chip, ddr dice dr sammansatta for att bli redo
att levereras till massmarknaden.

4. Testning, ddr tester utfors innan leverans.

5. IP - (Intellectual Property) royalty, ddr anvandaren betalar
royalty per anvand enhet.

Smoltek dr en leverantér av nanoteknologi utvecklad fér avancerad
paketering och avses darmed, enligt Bolaget, kunna vara en
nyckelleverantér inom tillverkning och processkunskap och darmed
skapa varden for framforallt tillverkningsmomentens andra och tredje
del presenterat ovan. Smoltek avser att genera intakter fran IP-
licensieringen samt royalty per chip som sdljs

SMOLTEKS ORGANISATION

Organisationen bestar av fem anstallda, varav fyra personer med
avancerade examina och kompetens inom nanoteknikforskning
och utveckling. Organisationen dr uppdelad enligt nedan operativa
organisationskarta med VD, Anders Johansson, CTO (Chief
Technology Officer), Vincent Desmaris och CIO (Chief Innovation
Officer), Shafiqul Kabir. Organisationen &r uppdelad i tvé olika
avdelningar; forskning och utveckling samt marknad.

Forskning och utveckling

KUNDER

Smolteks kunder finns potentiellt i hela halvledarindustrins
vardekedja; processtillverkare, foundries, paketeringsbolag
och inom halvledarforetagen. Bolaget bedémer dock att
det forsta licensavtalet sannolikt blir mot aktorer inom
processteknologi, vilka tillverkar teknologin som dterstoden
av vdrdekedjan anvander.

Smoltek kommunicerade den 15 januari 2018 att Bolaget
fatt en bestallning av ett utvarderingsprojekt fran en
global leverantor av processteknologi. Smoltek ska tillverka
testenheter for utvardering av en kundspecifik applikation
och planerar att leverera dessa under det forsta kvartalet
2018. Ordern bekraftar det 6kande intresset for Bolagets
teknik.

PARTNERSKAP

Bolaget arbetar metodiskt med att etablera ett natverk av

relationer med ledande aktérer inom viktiga nyckelomraden
inom halvledarindustrin. Smoltek bearbetar idag flertalet delar av
halvledarindustrins vardekedja.

Bolaget har formaliserat samt ingatt flertalet dialoger om
gemensamma utvarderingsprojekt. Bolaget arbetar bland annat
med utvarderingsprojektet fran den globala leverantéren av
processteknologi. Smoltek for dven dialoger angdende partnerskap
inom kundspecifika applikationer.

Smoltek har historiskt arbetat med partners, dessa aterfinns inom
saval universitetsvarlden med Chalmers Tekniska Hogskola och
Georgia Tech University, som inom halvledarindustrin. Dartill har
Bolaget tidigare haft ett projekt med CERN. Smoltek interagerar dven
med de industriella forskningsinstituten sdsom CEA Leti”” och Imec'.

Smolteks operativa organisationskarta.

> Chip ar en integrerad krets. Kretsen ar konstruktionen och chippet ar realiseringen av kretsen.
' Wafer &r grundmaterialet (substratet/skivan) som integrerade kretsar tillverkas av.

7 www.leti-cea.com
B www.imecint.com






SMOLTEKS TEKNOLOGI INTRODUKTION
S MO LG ROWTM Smoltek kan fa kol att véxa i form av upprattstdende nanostrukturer,

sasom tradar, pinnar, fibrer eller rér, vilka ar fast férankrade pa ytan
som de odlas pa. Dessa kolnanostrukturer ar knappt synliga for dgat
och kan odlas selektivt i valfria modnster och pa exakt fordefinierad
plats. Teknologin dr patenterad och bendamns SmolGROW ™.

Denna patenterade odlingsteknik utfors med en CVD- (Chemical
Vapor Deposition) metod och &r uppbyggd pé en sd kallad katalytisk
process. Tekniken kan anvandas pa i princip alla material som tal

att utsattas for de nddvandiga processforutsattningarna, vilka ar
temperatur och kemisk milj6. Det som bildas dr kolnanostrukturer
med en process som Smoltek har fullt patenterad.

En viktig milstolpe som Smoltek har uppnatt &r
processkompatibiliteten med CMOS (Complementary Metal Oxide
Semiconductor), vilket &r den vanligaste processteknologin inom
halvledarindustrin. CMOS-kompatibilitet har ldnge varit en stor
utmaning inom halvledarindustrin att uppnd. En utmaning som
Smoltek har I6st med sin patenterade teknologi. Detta innebar

att Smoltek har lyckats utveckla en teknik som kan tilldmpas i ratt
temperaturintervall inom halvledarindustrins produktionslinor.

Bolagets fokusomréde ar den del av halvledarindustrin som erbjuder
teknik och tjdnster for sammansattning av integrerade kretsar, vilket
bendmns som avancerad paketering, alternativt heterogen integration
eller system integration.

SMOLTEKS CVD-PROCESS. TILLVAXT AV KOLNANOSTRUKTURER | EN VAKUUMKAMMARE

+

Vakumkammare ?hlp/krets

. Kolnanostrukturer i form av
tradar/fiber/ror

. [}
Gaser in ﬂ ,z' N ﬂ Gaser ut

S
~LLLLE LY
f”’ ‘\\

Vakuum/Ljusbage/Plasma/
Katalysator pa utvalda stéllen dar Varme/Gaser

kolnanostrukturen skall véxa

Smolteks kolnanostrukturer ar
konduktiva, vilket innebér att de
leder strém och varme/kyla

Illustrativ &versikt av Smolteks CVD-teknik.
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Avancerad paketering ger mojlighet att tillverka integrerade kretsar SKILLNADEN MELLAN 2D-, 2,5D- OCH 3D-
med hogre integrationsniva, vilket ger ett komplett subsystem i INTEGRERADE KRETSAR

en kapsel baserat pd en intern “kretskorts-” eller ”lager-pa-lager-

Den generella skillnaden pa 2D, 2,5D och 3D ar hur olika dice
arkitektur”. Detta gor att ytan som behovs pa kretskortet fér den & P > 3

(en funktionell enhet av en wafer) &r placerade. For 2D - (tva-

fardiga komponenten i sin tur kan reduceras. ) ) . . v N
dimensionellt) integrerade kretsar, sa ar flera dice monterade pd ett

Avancerad paketering brukar delas upp p& underkategorier endaplan.

beroende pd komponentarkitektur. Underkategorierna ar 2,5D- och 2D
3D-paketering, Smoltek fokuserar initialt pa I6sningar inom det
omrade som bendmns 2,5D-paketering. Smolteks teknikplattform
SMOLTEK Tiger™ stottar applikationer inom bade 2,5D- och
3D-paketering, vilket innebdr att Bolaget dr val positionerat dven for

nasta generations produkter och I6sningar. Substrat

Smolteks teknik gor det majligt att tillverka avancerade komponenter, Kretskort
som exempelvis processorer, i mindre storlek, med hogre prestanda
och med lagre energiférbrukning. Bolaget har identifierat flera

applikationsomraden som bidrar till att gdra ovanstdende mojligt.

Dessa bildar tillsammans med grundtekniken, plattformen SMOLTEK For 2,5D-integrerade kretsar s8 placeras ett lager med dice ovanpé en
Tiger™. Lds mer om applikationsplattformen Smoltek Tiger™ vid kisel-interposer. Kisel-interposern skapar ett skikt mellan SiP- (System
sektion "Applikationer”. in Package) substratet och dice-lagret, vilket majliggdr anslutningar

mellan det dversta och understa lagret genom interposer-substratet.
Detta mojliggdr att man kan stapla komponenter pd varandra och
optimera anvandandet av utrymme.

Med hjalp av SMOLTEK Tiger™ kan Bolaget erbjuda sin teknik for olika
applikationer som:

e Integrerade kondensatorer (SmolCACH™)
e Termisk avledning (SmolTIM™)

e Interconnects (SmoINCO™)

Die
e Kundspecifika applikationer
. . o e . Kisel-
Mer information om utvalda applikationer kan ldsas vid avsnittet interposer“ : < SiP-substrat

"Applikationer”.
Through-

INDUSTRITRENDER Silicon Vias

(Tsvs) Kretskort

“Moores lag” tillkommen 1965'® , har styrt de standigt fortsatta

miniatyriserings- och prestandaférbattringarna av kiselchip for
En annan stor skillnad mellan 2D och 2,5D dr 6kningen i kapacitet,

prestanda och produktionsutfallet med 2,5D gentemot 2D. Konceptet
med 3D - integrerade kretsar dr att montera tvd eller flera dice pa

halvledarindustrin, genom att skala ned transistorns storlek. Efter
52 ar behover hardvaran och teknologin utvecklas for att hantera
nuvarande utmaningar, vilka bland annat dr att processorerna inte

langre gdr att gdra mindre utan stora férandringar i hardvaran. varandra. 3D

Nyligen publicerade artiklar?*?22232¢ observerar ett antal trender inom
branschen. En observation dr att utvecklingen av battre applikationer Die #

ersatter den tidigare tekniken, som framst fokuserade pa nedskalning
av storleken pd transistorer. En ytterligare trend ar att

omprogrammerbara chip borjar bli mer vanliga &n statiska chip. T
Samtidigt indikeras att det sker ett skifte fran 2D-integrationer till Die # o L l l
2,5D- och 3D- integrationer oftare nu an forr. Skiftet sker for att
reducera ytan och kostnaden per chip. Chiptillverkningen skiftar dven
for att uppfylla framtidens utveckling, som dr framst driven av loT
(Internet of Things).

€ SiP-substrat

— Kretskort

Bolaget beddmer att det finns ett starkt behov av ett tekniskt skifte
frén trenden av att skala ned transistorerna, till att istallet reducera
storleken pa det elektroniska paketet.

> Mer information om Moores lag, se ordlista pa sidan 70.

20 The chips are down for Moore's law, February 9th 2016: http://www.nature.com/news/the-chips-are-down-for-moore-slaw-1.19338.

2" How IBM Plans To Innovate Past Moore's Law:
http://www.forbes.com/sites/gregsatell/2016/02/24/how-ibmplans-to-innovate-past-moores-law/#7a19cb7c71fd.

22 After Moore's law: http://www.economist.com/technology-quarterly/2016-0312/after-moores-law.

23 Beyond Moore's law:
http://www.economist.com/news/science-andtechnology/21652051-even-after-moores-law-ends-chip-costscould-still-halve-every-few-years-
beyond.

4 Status of the Advanced Packaging Industry 2015: http://www.semi.org/en/status-advanced-packaging-industry2015 .
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SMOLTEKS TEKNIK AR INDUSTRIELL
KOMPATIBEL MED KOLKOMPONENTER

Halvledarindustrin har under senare ar utvarderat andra material for
att ersdtta koppar och andra metaller som kopplingsmaterial. Kol
kan pd grund av dess egenskaper ersatta metaller och mojliggéra
fortsatt miniatyrisering. Lange har utmaningen varit att skapa

en processteknologi for tillverkning av kolnanostrukturer som ar
industriellt kompatibel och som kan tillimpas i ldga temperaturer.
Smolteks teknologi mojliggor tillverkning av kolnanostrukturer i
CMOS - (Complementary Metal Oxide Semiconductor) kompatibla
processer. Smolteks kolnanofiber-teknologi kan tillimpas inom bland
annat applikationerna kretsintegrerade kondensatorer, interconnects
och termisk avledning. Las mer om applikationerna vid sektionen
"Applikationer”.

Smolteks kolnanofiber-teknik har dven fordelen att tillvaxten kan
kontrolleras och odlas i precisionsdefinierade monster, samtidigt
som kostnadsdrivande element inom produktionen kan uteslutas.
Smolteks ar redo att bli en nyckelspelare inom denna utveckling,
genom licensiering av Bolagets omfattande IP-portfol).

GRUNDTEKNOLOGIN SMOLGROW™

Smolteks resa startade 2005 med ambitionen att utveckla
processteknik for optimal odling av kolnanostrukturer p& en CMOS

- (Complementary Metal Oxide Semiconductor) industriplattform

vid industrikompatibla temperaturer. Det inledande malet var

att nd tillvaxt vid 450 grader Celsius. Idag kan Bolaget odla
kolnanostrukturer av god anvandbar kvalitet vid processtemperaturer
under 390 grader Celsius, vilket gor att processen &r CMOS-
kompatibel. Idag kan Bolaget odla kolnanostrukturer av god
anvandbar kvalitet vid processtemperaturer under 390 grader Celsius,
vilket gor att processen ar CMOS-kompatibel.

Kontrollerad tillvéxt pd ett substrat med CVD

Under &ren har Smoltek utvecklat flertalet olika odlingsrelaterade
applikationer inom nanoteknik. Applikationerna omfattar
kombinationer av materiallager, vilka kan anpassas utifran
forutsattningarna, som gor det mojligt att odla nanostrukturer pa
olika substrat och ger frihet att skraddarsy positioneringen och
egenskaperna hos de odlade nanostrukturerna.

Hjalplager

Substrat

Katalysatorlager: styrning av morfologi och elektroniska
egenskaper

Odlingen sker i en CVD - (Chemical Vapor Deposition) reaktor genom
en katalytisk process. En aspekt av uppfinningen &r att tillata ett
extra hjalp- och/eller strukturskikt utover katalysatorskiktet, for att
ytkemiskt optimera odlingen beroende pd material och yta.

Mojligheten att kombinera olika materialskikt som samverkar ger

en teknikparameterplattform som kan anpassas for att styra och
optimera nanostrukturernas egenskaper till specifika krav. Att tilldta
en viss grad av interdiffusion mojliggér kontroll dver morfologin hos
de odlade nanostrukturerna och de elektriska egenskaperna hos
granssnittet mellan nanostrukturerna och substratet.

Hjdlplager: Majliggér odling pd alla méjliga substrat och skyddar
underliggande konstruktion

En annan aspekt av kdrntekniken ar ”hjdlplagret” som férhindrar
den underliggande ytan fran att skadas under odlingsprocessen. Ett
sadant hjdlpskikt &r ocksa nyckeln till att kunna odla nanostrukturer
pa exempelvis ett isolerande substrat.

Strukturlager: Kontrollera interaktionen mellan lager

Den tredje forlangningen av kdrntekniken mojliggor flexibiliteten
att skraddarsy och péverka tillvaxtmekanismen, genom att ha en
missmatch av strukturlagrets distribution av katalysatorslagret och
lagret att véxa pa. Sddan kontroll mojliggor interaktioner mellan
lagerna och darmed tillvaxtparametrarna samt egenskaperna hos
odlade nanostrukturer.

Nanostruktur

lllustrativ bild med katalysatorlagret,
hjdlplagret samt strukturlagret.

Katalysatorlager

Strukturlager



Sammanfattning av kérnteknologin

Sammanfattat innefattar Smolteks kdrnteknologi att genom
en kombination av ett eller flera materiallager, inklusive
katalysatorlager, mojliggors odling av nanostrukturer.

Bolaget har sedan flera dr repetitivt visat odling av
kolnanostrukturer av god anvandbar kvalitet vid
processtemperaturer under 390°C. Detta gor att processen
ar gdngbar for odling pd CMOS-kretsar. Nyligen har Bolaget
aven visat odlingsresultat vid avsevart lagre temperaturer,
vilket indikerar for framtida mojligheter dven inom andra
elektronikteknologier, exempelvis flexibel elektronik

och LED-teknik.




APPLIKATIONER AV
SMOLTEKS TEKNOLOGI

Smoltek identifierade tidigt olika applikationsomraden for sin
teknik inom halvledarpaketering. Bolaget har foljt utvecklingen
inom paketeringsomradet, vilken inte bara stottar strategin att
fokusera inom detta omrade, utan aven tydligt visar pa ett reellt
behov av att ersatta traditionella material. Inte minst genom nya
integrationstrender varav sd kallade avancerad paketering, eller
numera ofta bendmnd heterogen integration, stéller nya krav.

Inom avancerad paketering finns olika former av arkitekturer som
2,5D- och 3D-paketering. 2,5D-paketering baseras pé ett internt
kretskort, vanligen bendmnt som interposer. Smoltek har medvetet
identifierat 2,5D som den optimala instegsarkitekturen for sin
teknik. Detta pd grund av att produkterna som idag anvander
2,5D-paketering dr det mest hogpresterande samt att interposern

i 2,5D-paketering gor integrationen av Bolagets teknik ldttare och
risken lagre.

Smoltek har identifierat tre fokusapplikationer som passar
halvledarmarknaden inom avancerad paketering och har arbetat
med demonstratorer och prototyper. Dessa fokusapplikationer, for
vilka marknaden bed®mer Bolagets teknik som sdrskilt intressant,

ar kretsintegrerade kondensatorer, chip interconnects samt termiska
interface for varmeavledning.

Utover ovan far Bolaget dven kontinuerligt forfragningar om
teknikens anvandbarhet inom andra omraden, exempelvis for
processapplikationer, sensorkonstruktioner och fér optiska
applikationer, vilket &ppnar for andra framtida affarsomraden.

EHT = YR i
| Wh=243mm

Sigral &= JE2
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Applikationsbild SmolCACH™.
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INTEGRERADE KONDENSATORER
SMOLCACH™

SmolCACH™-konceptet erbjuder ersattning av sa kallade MIM

- (metall, isolator, metall) kondensatorer med integration av
designanpassade hogeffektiva "solid state”-kondensatorer i
avancerade halvledarpaketeringar, exempelvis for avkoppling,
signalfiltrering och spanningsreglering. Bolaget ser ocksa framtida
mojligheter for tekniken i en alternativ implementation som
integrerade kondensatorer for komponentintern energilagring.

SmolCACH™ kan genom CMOS-kompatibiliteten i processen,
fabriceras p& exempelvis passiva eller aktiva interposers av kisel,
glas eller till och med direkt p& aktiva CMOS-enheter. Kolnanoytan
ger genom 3D-effekt en effektiv yta som dr stérre &n det direkta
avtrycket.

Nagra av fordelarna med SmolCACH™ konceptet &r foljande:

o Ultraldg profil och designanpassad layout ger designfrihet med
maximal optimeringsmajlighet.

e Kondensatorerna kan optimeras for olika funktioner sdsom
filtrering, avkoppling eller energilagring.

e Maximerad prestanda per ytenhet.

e Savdl odlingsprocess sdsom for- och efterprocessning sker med av
Smoltek etablerade CMOS-kompatibla processer.

e Slutanvandares tillimpningsomréden inkluderar: hogpresterande
processorer, SiP (System-in-Package), IoT - (Internet of Things)
komponenter, sensorer samt RF - (Radio Frequency) kretsar.

Applikationsbild SmolCACH™.



INTERCONNECTS SMOLINCO™

Den krympande storleken och avstédndet mellan, dagens "koppar-
pelar-baserade interconnects” ger halvledarindustrin nya utmaningar.
Stréomdensiteten accelererar snabbt med mindre diameter, samtidigt
blir lodférbindelsen mer sérbar, vilket paverkar bade produktionsutfall
och tillforlitlighet.

SmolINCO™ erbjuder en hybridlésning som forbattrar den
Overgripande prestandan och tillforlitligheten av existerande
kopparbaserad teknologi.

SmolINCO™-konceptet utnyttjar kolnanofibrer i den intermetalliska
zonen. Kolnanofibrerna armerar lodforbindelsen, vilket ger en
mekaniskt starkare forbindning, samtidigt som kapilldrkraften samlar
lodet vid I6dprocessen. Detta minskar problemet med appliceringen
av lod i korrekt mangd och darpa féljande problem dar éverskottslod
latt kan kortsluta mellan kontaktpunkterna. Férdelarna som
SmolINCO™ erbjuder ar framfor allt foljande:

e Kolnanofibrer forbattrar dagens kopparbaserade interconnect-
teknologi genom att forbattra tillforlitligheten i lodférbindelsens
intermetalliska legeringsomrade i granssnittet mellan tva
kopparpelare.

e Lodningsegenskaperna hos metallbelagda kolnanofibrer begransar
effektivt genom kapilldrkraften lodets utbredning till volymen av den
kolnanofiberbaserade kontaktytan, vilket bedéms ge ett patagligt
forbattrat produktionsutfall vid krympande storlekar.

o Kolnanofiberbaserade microbumpar ger méjlighet att precist
optimera avstandet mellan de stackade enheterna.

e Kolnanofibrer har i akademisk forskning visats ha forutom elektrisk
formdaga aven mycket god termisk konduktivitet, vilket ar en mycket
viktig egenskap. Detta dd interconnectens sekundara uppgift ar
varmetransport.

Nanostrukturer som vdéxer i ett "checker box” ménster.

21

TERMISK AVLEDNING SMOLTIM™

SmolTIM™ &r namnet pa applikationsomrédet termisk avledning.
Prestandakomponenter utvecklar i allmanhet mycket varme pa

liten yta. Hogre integration genom mer avancerade arkitekturer
underlattar inte problemet med att effektivt flytta varmeenergin fran
de aktiva inre delarna av komponenten till utsidan dar den kan tas
om hand. Smolteks applikation SmolTIM™ |&ser ovan problem pa ett
effektivt satt.

Det finns en gedigen akademisk forskning som tydligt beldgger den
termiska konduktiviteten hos kolnanostrukturer. Smoltek ser idag ett
tydligt intresse for detta applikationsomrdde for sin patentskyddade
teknik.

KUNDSPECIFIKA APPLIKATIONER

Bolaget far flertalet forfragningar fran olika delar av
halvledarindustrins vardekedja om anvandarbarhet fér Smolteks
teknik for kundspecifika applikationer, andra an de som ovan ar
presenterade. Applikationsomrdden som historiskt har berorts ar
exempelvis sensorteknik, processteknik samt optiska applikationer.

Smoltek har initierat utvarderingsdiskussioner inom flertalet
omraden och har en 6ppen samt flexibel installning till kundspecifika
applikationer.

Bolaget bedomer det sannolikt att en sddan kundspecifik applikation
kan bli den forsta kommersiella licensieringsmajligheten.

MC2 Mag: B200x

Interconnects — micro-bumps av kolnanofibrer.

S TIE

P20 um—




22

SMOLTEK Tiger™

KARNTEKNOLOGIN

SMOLTEK Tiger™ @r namnet pa Bolagets teknikplattform.

SMOLTEK Tiger™ innefattar tva byggstenar: karntekniken for selektiv
odling av nanostrukturer och applikationer som nyttjar denna.
Smolteks tre fokusapplikationer SmolCACH™, SmolINCO™ samt
SmolTIM™ &r exempel pa sddana, kundspecifika applikationer &r
andra.

SMOLTEK Tiger™ erbjuder:
e Designanpassad integration oavsett applikation

e Ersdttning av dagens MIM - (metall isolator metall) kondensatorer,
vilket ger hogre prestanda per ytenhet

o Yteffektivisering om >10x-100x jamfort med befintlig och
vdletablerad kopparpelare-teknik

e Skraddarsydd termisk avledning

e Anvandning for manga andra framtida applikationer, sdsom
integrerad energilagring och sensorelement

e Viletablerad process- och ménstringsteknik, vilket underlattar vid
introduktion i tillverkningskedjan

e Genom CMOS-kompatibilitet, anvandbar for i princip alla
forekommande Integrerade kretsar

e Kompatibilitet dven med material for andra an CMOS-halvledare,
sdsom Kiselkarbid (SiC), Indiumfosfid (InP), Galiumnitrid (GaN) samt
Galiumarsenid (GaAs)

KARNTEKNOLOGIN

= SMOLTEK Tiger™

SMOLTEK Tiger ™ kan revolutionera den fortsatta miniatyriseringen
av integrerade kretsar. Det finns darutover ett flertal applikations-
omraden ddr Smolteks kolnanostrukturer kan ersdtta metaller.
Nedan listat ett urval.

e Halvledarindustrin (elektronik)

e Sensorer

]

Energilagring (superkondensatorer, batterier)

o Medicinteknik

Varme/kyla ledning (termisk)

Av de ovan ndamnda applikationsomradena, fokuserar Bolaget pa
halvledarindustrin och har utvecklat ett koncept som I6ser manga av
problemen vid miniatyrisering av elektronik. En miniatyrisering som
drivs framférallt av kraven pa mindre, effektivare, energisndlare och
billigare elektronik, detta i kombination med hdgre prestanda.

Exempel pd slutprodukter ddr Smolteks nanoteknik kan géra skillnad
arinitialt bland annat avancerad hérdvara for artificiell intelligens,
VR/AR-teknik (Virtual Reality/Augmented Reality) och andra tunga
grafiktilldimpningar samt i hogeffektiva processorer for dataservrar.
Bolaget ser i forlangningen att Smolteks I6sningar kan finnas i
framtidens konsumentprodukter sdsom smartphones och inom loT
(Internet of Things).

“When we moved from transistors to integrated circuits, we
shrunk an entire rack measuring about 40 cubic feet down
to a single board measuring 19 x 26 inches. 3D stacking will
shrink that board down to less than a square inch and we

can potentially get an increase in power performance of at
least 10-100-fold”,

/Bernie Meyerson, IBM’s Chief Innovation Officer, Forbes, 24 February 2016: “How IBM
Plans To Innovate Past Moore’s Law”
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SMOLTEK Tiger™

INTERCONNECTS . L

INTEGRERAD

Kolnanofiberbaserade micro-bumps
KONDENSATOR

mellan de olika delarna i en integrerad

- krets, exempelvis mellan processor och

: interposer. Dessa kan fortétas ca 10
ganger jamfort med de metallpelare

> somanvands idag, detta leder tillen  :

' mindre komponent. )

TERMISK FILM

Mycket liten hogeffektiv
Hogeffektiv varmeavledning kondensator. Smolteks teknik
ut ur kapsel mojliggor en férminskning med

upp till 9o procent.

INTERPOSER

Kretsens chassi, internt kretskort
oftast av kisel eller glas. Kan
ha integrerade kondensatorer
och plats for bl.a. minne och

processor.
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POLICY FOR FORSKNING OCH UTVECKLING I nedan illustrativa patentkarta visas Bolagets patent. De fullstandiga
villkoren for patenten presenteras vid avsnittet ”Legala frdgor och

Bolagets policy for forskning och utveckling ar tvadelad: dels att kompletterande information”.

kontinuerligt och strategiskt skapa nya patent riktade mot Smolteks

malmarknader och dels att praktiskt demonstrera teknikens Portfoljen dr centrerad kring Bolagets huvudpatent, vilka illustreras

gdngbarhet och prestanda fér sdval “egna” som kundspecifika nedan i det gula centrumet. Dessa huvudpatent skyddar principerna

anvandningsomraden (applikationer). for hur tillvéxten av nanostrukturer gér till, som exempelvis tillvaxt
av kolnanofibrer direkt pd substrat. Olika typer av nanostrukturer

IMMATERIELLA RATTIGHETER illustreras av ndsta cirkel.

Smoltek avser att etablera sin verksamhet p& marknaden genom att Den bld ringen illustrerar relaterade teknologier inom avancerad

genera intakter av IP-licensiering av sin omfattande patentportféljoch  halvledarpaketering.
ar ddrav beroende av patent, licenser och industriella, kommersiella
och finansiella avtal samt nya tillverkningsprocesser. Bolaget har

en patentportfélj om 65 sokta patent varav idag 48 ar beviljade.
Patenten &r strukturerade efter applikation. Smolteks patent dr
generiska for nanostrukturer och inte enbart relaterade till kol, vilket
oppnar upp majligheterna for framtida licenseringar utanfér omradet

Den orangea yttersta ringen visar pa specifika produkter dar Bolagets
teknologi kan anvandas pa olika satt.

kolnanostrukturer.
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MARKNADSOVERSIKT
KORT OM SMOLTEKS MARKNAD

Marknaden som Bolaget &r verksam inom bendmns avancerad
paketering inom halvledarindustrin. Denna marknad &r en del av

den totala globala halvledar-chip-paketeringsmarknaden ("GHCP”).
Nyckelmarknaderna finns i USA och Taiwan. 50 procent av de framsta
halvledarindustrierna ar baserade i USA™.

GLOBALA HALVLEDAR-CHIP-
PAKETERINGSMARKNADEN (GHCP)

Ar 2016 uppskattades den totala GHCP-marknaden till 76,8 MdUSD ar
2016. Marknaden bedéms véxa med en genomsnittlig tillvaxt om 31,1
procent per ar (CAGR) fram till ar 2021, vid vilket den &r estimerad till
297,4 MdUSD?.

Under 2016 var GHCP-marknaden storst i Asien samt
Stillahavsomradet (APAC), dar 71,5 procent av marknaden finns. Nast
storsta marknaden dr Nordamerika med 22,6 procent, foljt av EMEA
med 5,9 procent av marknaden. Vid Asien och stillahavsomradet
bed®ms marknaden vaxa med en genomsnittlig tillvaxt om 31,3
procent per ar (CAGR) fram till & 2021, vid vilket den ar estimerad
till 214,7 MdUSD. | Nordamerika bedéms marknaden ar 2021 vara
vard 66,3 MdUSD och i EMEA 16,4 MdUSD. 72,4 procent av den
sammanlagda tillvaxten estimeras komma ifrdn APAC-omrédet™.

Enligt analysforetaget Technavio bedéms den framsta anledningen till
den estimerade tillvaxten inom marknaden vara:

e Tillvaxt inom halvledarindustrin samt applikationssegmentet
e Tillvaxt inom halvledarforetag som inte har egen produktion

e Utldggning av paketering fran halvledartillverkare
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MARKNADSANDEL PER REGION 20162

22,6%
Nordamerika

5,0% ‘

EMEA

71,5%
APAC

GLOBALA HALVLEDAR-CHIP-
PAKETERINGSMARKNADEN
(2016-E2021)*

MdUSD

2016  E2017  E2018 E2019 E2026

E2021

Region CAGR (2016-2021) Potential (MdUSD)
. 214,7
APAC 31,3%
o 100 200 300
Eoo21 [ZZCZZ0C0 663
Nordamerika 30,8% 2016 F%
o 50 100
Eoo21 [ - - 12272164
EMEA 29,5% 2016 F 45
] 10 20

* Technavio Global Semiconductor Chip Packaging Market 2017-2021. Informationen &r oreviderad
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Analysféretaget Research and Markets bedomer att segmentet GLOBALA HALVLEDAR-CHIP-
Advanced Packaging, vid vilket Smoltek ar aktiva inom, kommer PAKETERINGSMARKNADEN FOR 2.5D

att uppna ett varde om 40,33 MdUSD ar 2022. Den genomsnittliga

arliga tillvaxten (CAGR) berdknas vara 7,19 procent mellan dren INTERPOSERS (2016'2021)27
2016-2022.% MdUSD
GLOBAL ADVANCED PACKAGING
. (2016-2022)%
S me% e
O TN CAGR w5
35 ) S
0 T NN e
x B R
20 e
CH . 2 B B -8 B B
o T T T
5 L L - i . | Omsittning — Tillvéxt

2016 E2017 E2018 E2019 E2020 E2021 E2022

Marknadsanalys av Technavio stédjer Smolteks strategi pa avancerad SMOLTEKS POSITIONERING pA HALVLEDAR-
paketering samt underkategorin 2,5D interposers, dd den berdknas CHIP-PAKETERINGSMARKNADEN

6ka med en genomsnittlig tillvaxt pa 8,1 procent mellan 2016 och 2021.

Ar 2021 estimeras marknaden vara vrd 21,4 MdUSD*. Den globala halvledar-chip-paketeringsmarknaden &r segmenterad

inom nedan omréaden?:

UTMANINGARNA FOR HALVLEDAR CHIP

PAKETERINGSMARKNADEN o Flip-chip-wafer bumping
De framsta utmaningarna som paverkar marknadsdynamiken r: e 25D interposers
o Hog initial investeringskostnad e Fan-in wafer level chip scale packaging (WL CSP)

o Okad komplexitet av integrerade kretsars design 3D WLP (Wafer Level Packaging)

e Snabb utveckling * FOWLP/SIP
e 3DIC TSV (Through-Silicon Vias) stacks
Den estimerade utvecklingen av ovan applikationer inom

avancerad paketering presenteras nedan.

GLOBAL HALVLEDAR-CHIP-PAKETERINGMARKNADENS ESTIMERADE UTVECKLING MELLAN 2016-2021
- UPPDELNING INOM OLIKA PAKETERINGSTEKNIKER?”

MdUSD

250 |

200 —

150 —|

100 —|

50

2016 E2017 E2018 E2019 E2020 E2020
2016 E2017 E2018 E2019 E2020 E2021

B Fiip-chip wafer bumping 14,9 14,7 4,4 139 34 12,7
25D interposers 4.5 151 16 73 91 214
Fan-in WL CSP 45 5.1 57 6,2 6,6 6,9

3D WLP 6,8 7 73 75 7,6 76
FO WLP/SiP 25 38 57 9 14,9 26,5
M zpic TSV stacks 36 51 75 1093 1576 222,2

% Research and markets Global Advanced Packaging Market - By Type, by Country, trends, forecast - 2017-2022. Informationen ar oreviderad
7 Technavio Global Semiconductor Chip Packaging Market 2017-2021. Informationen &r oreviderad



Mest bedéms 3DIC TSV (3D integrated circuits through-silicon vias)
stacks oka frén 33,6 MdUSD &r 2016 till 222,2 MdUSD &r 2022.

Smoltek har medvetet identifierat 2,5D som den optimala
instegsarkitekturen for sin teknik. Orsakerna till detta ar

flera, bland annat att 2,5D i hég grad anvands for de mest

avancerade processorerna. Inom 2,5D finns idag signifikanta
integrationsutmaningar samt ett ekonomiskt utrymme for
introduktion av ny teknologi. 2,5D-arkitekturen baseras pa interposers
vilken i sig, genom sin robusta konstruktion avsevért minimerar risken
av att addera nya processteg.

DRIVKRAFTER FOR HALVLEDAR CHIP
PAKETERINGSMARKNADEN

Drivkrafter for 6kad efterfragan av GHCP beddms enligt
analysforetaget Technavio vara framforallt:

o Okning av antalet fabriker som tillverkar integrerade kretsar
o Okning av miniatyriseringen av elektroniska produkter
e Hog tillampning av integrerade kretsar i bilar

Halvledar-chip-paketeringsmarknaden ar driven av stora investeringar
fran ledande chiptillverkare som Hynix?*, Samsung?® samt SMIC?°.
Regeringar s& som i Sydkorea och Kina, har enligt Technavio, initierat
program for att 6ka investeringar och utveckling av marknaden.
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Den tkande efterfrdgan av integrerade kretsar fran konsumenter,
framst genom mobiltelefoner och datorer, ar estimerade att driva
marknaden framat.

TRENDER

Nyckeltrender som bedéms paverka marknaden de ndrmsta dren ar:

e Utveckling av 3D chip paketering (3D chip paketering byggs pa
2,50)

o Okad popularitet av FOWLP (fan-out wafer level packaging)
-teknologin

o Okning av wafer storlekar?

Bolaget bedomer att Smolteks teknologi ar i rétt fas i utvecklingen
inom halvledarindustrin.

lillustrationen nedan visas Smolteks positionering i framtidens
utveckling av halvledare. Pa Y-axeln dr i nanometer, tekniknodernas
densitet i kislet. P& X-axeln dterfinns olika applikationer.

Bilden illustrerar hur halvledarindustrin tenderar att fortsatta
miniatyriseringen av kislet och hur fler applikationer tenderar att
integreras inom avancerad paketering. Bolaget bedémer att Smolteks
teknologi ar val positionerat for de framtida tendenserna och
trenderna inom halvledarteknologin samt mojliggor en effektivare
heterogen integration inom industrin.

Mer d@n Moore: Diversifiering

Passiva

Analog/RF
g/ kretsar

effekt

Hog spanning/

Sensor/

Biochi
Aktuatorer lochip

130nm

gonm

66nm

Informatinosbehandling
Digitalt inneadll
System-on-Chip (SiC)

45nm

32nm

Mera Moore: Miniatyrisering

22nm

Basal CMOS: Precessorer, Minnen, Logik

28 www.skhynix.com.
29 www.samsung.com.
30 www.smics.com.

System-in-Package (SiP)

Interagerade med manniskor

och miljo

IISMOLTEK

lllustration Gver Smolteks positionering pa marknaden.

3 Technavio Global Semiconductor Chip Packaging Market 2017-2021. Informationen ar oreviderad
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KONKURRENTER

Bolaget ser idag ingen konkurrens fran direkt liknande teknik, istéllet
bestar konkurrensen av vidareutveckling av befintliga etablerade
teknologier.

Foundries sdsom TSMC? eller Global Foundries® erbjuder idag full
produktion inklusive avancerade paketeringsiésningar till sina kunder.
Smoltek ser denna utveckling som positiv, da foundries har lang
erfarenhet av PECVD (Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition)
-processer, vilket dr den processteknik som anvands fér odling av
nanostrukturer baserade pd Smolteks teknik.

Traditionella paketeringsbolag som erbjuder avancerad

paketering inkluderar Amkor Technology, Inc*, Advanced
Semiconductor Engineering, Inc® och STATS ChipPAC Pte. Ltd*.
Dessa paketeringsbolag ar framforallt konkurrenter till Smolteks
applikationsomrade interconnect. Bolagen erbjuder huvudsakligen
kopparbaserad teknik och andra relaterade processer. Smolteks
koncept for miniatyrisering av interconnect-teknologin, med en
hybridlésning, dar kolnanofiber kan forbattra dagens teknik, anses
enligt Bolaget vara mer kompletterande dn direkt konkurrerande till
ovan namnda bolag.

Inom applikationsomradet integrerade kondensatorer, konkurrerar
Smoltek med andra processlésningar for sa kallade MIM-
kondensatorer eller "deep-trench-etch-kondensatorer”?, det vill sdga
hoégfunktionella kondensatorer baserade pd faror/hdl i substratet
fyllda med koppar. Smoltek beddmer att Bolagets teknologi ar
konkurrenskraftig mot befintliga teknologier och avser att primart
utmana processintegrerade MIM-kondensatorer i hogintegrerade
kretsar. Bolaget bedémer dven att pa lang sikt utmana deep-trench-
etch-kondensatorer, med jamforbar prestanda till en ldgre kostnad
och mindre storlek. Féretag som konkurrerar med Smoltek inom
integrerade kondensatorer ar bland annat Murata Manufacturing Co.,
Ltd*.

¥ www.tsmc.com.
= www.globalfoundries.com.
# Amkor Technology, Inc. Arsredovisning 2017.

Amkor Technology, Inc

Amkor Technology, Inc dr ett amerikanskt noterat bolag pa Nasdaq
Stock Market i New York. Bolaget ar grundat 1969 och &r ett
véletablerat féretag inom halvledarindustrin. Bolaget &r en leverantér
av avancerad paketering och test-tjdnster inom halvledarindustrin.
Amkor Technology, Inc hade per den 31 december 2016, 27900
fulltidsanstéllda och levererar bland annat wafers.

Advanced Semiconductor Engineering, Inc

Advanced Semiconductor Engineering, Inc dr ett globalt foretag,
grundat 1984 och &r baserat i Taiwan. Bolaget arbetar bland annat
med halvledarpaketering, design och produktion av interconnect-
material. Bolaget har 66 100 anstallda®.

STATS ChipPAC Pte. Ltd

STATS ChipPAC Pte. Ltd dr ett globalt féretag, grundat 1995 och &r
baserat i Singapore. Bolaget ar en leverantor inom halvledarindustrin
och dgs av JCET-SC Pte. Ltd. STATS ChipPAC Pte. Ltd har &ver 10 coo
anstalldase.

Murata Manufactoring Co., Ltd

Murata Manufactoring Co., Ltd ar ett globalt japanskt foretag som
utvecklar, tillverkar och sdljer elektroniska komponenter. Bolaget dr
baserat i NagaoKakyo i Japan och dr listat pa Tokyo Stock Exchange.
Bolagets produkter anvands framférallt inom telekomindustrin,
datorer, ljud, video och bilindustrin. Murata Manufactoring Co., Ltd
hade per den 31 mars 2016, 54674 anstallda och tillverkar bland annat
kondensatorer?.

» Advanced Semiconductor Engineering, Inc. Arsredovisning 2016.

* STATS ChipPAC Pte. LTD. Arsredovisning 2016.

77 Mer information om deep-trench-etch-kondensatorer, se ordlistan pa
sidan 70.

3% Murata Manufactoring Co., Ltd. Arsredovisning 2016.
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Avancerad paketering Smoltek fokuserar inledningsvis pa I6sningar inom det som kallas
2,5D paketering och som visas i bilden nedan. Smolteks plattform
SMOLTEK Tiger™ ar framtagen for anvandning inom bade 2,5D- och
3D- paketering, vilket gor att Bolaget stdr val rustat dven for ndsta
generations produkter och lésningar.

Smolteks fokusomrade inom elektroniktillverkning kallas avancerad
paketering. Det innebar att man fran det klassiska elektronikkortet
forminskar bade kortet och komponenterna och flyttar in dem i en
kapsel i ett eller flera lager.

Kretskort idag

INTERCONNECTS
Minimerad processorstorlek med
Smolteks interconnect-teknik.

INTEGRERAD KONDENSATOR

Smolteks hogeffektiva kolnanobaserade
minikondensator. Smolteks teknik mojliggdr
en férminskning med upp till 9o procent.

INTERPOSER

Miniatyriserat kretskort som far plats inne i
en kapsel. Smolteks patenterade version har
minikondensatorer integrerade.

2,5D-PAKETERING

Kapsel som innehdller alla processorer, minnen
och kondensatorer monterat pa ett minikretskort
(interposer) samt varmeavledande termisk film.

3D-PAKETERING

Kapseln innehdller flera interna lager med
processorer, minnen, kondensatorer etc. 2,5D-
och 3D-paketering anvands redan nu parallellt.




UTVALD FINANSIELL INFORMATION
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Nedanstdende finansiella information i sammandrag avseende verksamhetsaren 2017 och 2016 ar hamtade ur emittentens och tillika
moderbolaget Smolteks Nanotech Holding AB:s rakenskaper samt fran Smolteks rakenskaper. Avsnittet bor [dsas tillsammans med avsnittet
“Kommentarer till den finansiella utvecklingen”, moderbolaget Smoltek Nanotech Holding AB internt upprattade rékenskaper for 2017 och
2016, samt de internt upprattade koncernrékenskaperna fér 2017 och for 2016, vilka ar inforlivade i Memorandumet genom hénvisning.
Koncernrakenskaperna som sammanfattas i detta avsnitt &r upprattade enligt &rsredovisningslagen och Bokféringsndamndens allménna rad
BFNAR 2012:1 (K3). Moderbolaget Smoltek Nanotech Holding AB:s arsredovisningar som sammanfattas i detta avsnitt ar upprattade enligt
arsredovisningslagen och Bokforingsnamndens allmanna rdd BFNAR 2012:1 (K3) for ar 2017 och BFNAR 2008:1 (K2) for dr 2016. Bolagets
revisor har inte reviderat Smoltek Nanotech Holdings internt upprattade koncernrakenskaper for 2016 och 2017. Bolagets revisor har reviderat
drsredovisningarna for 2017 och 2016 som koncernrédkenskaperna baseras pa. Utdver vad som framgar i detta avsnitt avseende finansiell

information har ingen information i Memorandumet granskats eller reviderats av Bolagets revisor.

SMOLTEK NANOTECH HOLDING AB
RESULTATRAKNING

(KSEK) 2017-01-01 - 2016-01-01 -
2017-12-31 2016-12-31
Rérelsens intdkter m.m.
Nettoomsattning o) [¢)
Aktiverade utvecklingskostnader o o
Ovriga rérelseintakter o o
o o
Rérelsens kostnader
Ravaror och handelsvaror o o
Ovriga externa kostnader -245 -47
Personalkostnader o o
Rorelseresultat fore avskrivningar -245 -47
Avskrivningar av materiella och immateriella anlaggningstillgéngar o o
Rorelseresultat -245 -47
Resultat fran finansiella poster
Ovriga ranteintakter o o
Réntekostnader o o
Ovriga finansiella poster ) o
Resultat efter finansiella poster -245 -47
Skatt pa arets resultat o o
Minoritetens andel i resultatet o o
Arets resultat -245 -47
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SMOLTEK NANOTECH HOLDING AB
BALANSRAKNING

(KSEK) 2017-12-31 2016-12-31
TILLGANGAR

Immateriella anlaggningstillgdngar o o
Materiella anlaggningstillgdngar o o
Finansiella anlaggningstillgéngar 32949 27135
Summa anliggningstillgngar 32949 27135

Omsattningstillgangar

Varulager o o

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar o o
Koncernfordringar 5152 1557
Skattefordran 13 o
Ovriga fordringar o o
Forutbetalda kostnader och upplupna intakter o o
Summa kortfristiga fordringar 5164 1557
Kortfristiga placeringar o o
Kassa och bank 3665 21
Summa omsiittningstillgdngar 8829 1578

SUMMA TILLGANGAR 41779 28713
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(KSEK) 2017-12-31 2016-12-31
EGET KAPITAL, AVSATTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 76 63
Ej registrerad nyemission 424 3
Fritt eget kapital

Overkursfond 26 072 12 496
Fria reserver 15122 16 169
Arets resultat 245 -47
Summa eget kapital 41448 28 683
Avsdttningar

Minoritetsintresse o o
Summa avséttningar o )
Langfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut o o
Kortfristiga skulder

Checkkredit o) o
Skulder till kreditinstitut o o
Leverantorsskulder o o
Aktuell skatteskuld o) o
Ovriga skulder o 29
Upplupna kostnader och forutbetalda intakter 330 o
Summa kortfristiga skulder 330 29
SUMMA EGET KAPITAL, AVSATTNINGAR OCH SKULDER 41779 28713
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SMOLTEK NANOTECH HOLDING AB
KASSAFLODESANALYS

(KSEK) 2017-01-01 - 2016-01-01 -
2017-12-31 2016-12-31
Rorelseresultat -245 -47
Ej kassaflodespaverkande poster o o
Erhdllen ranta [¢) o
Erlagd ranta o) o
Betald inkomstskatt o o
Kassafléde fran den I6pande verksamheten fore forindringar av rérelsekapital -245 -47
Okning () /minskning (+) varulager o o
Okning () /minskning (+) kundfordringar [¢) o
Okning () /minskning (+) rérelsefordringar -3 661 -557
Okning () /minskning (+) leverantérsskulder o) [¢)
Okning () /minskning (+) rérelseskulder 355 -973
Kassafléde fran férindringar i rérelsekapitalet -3306 -1530
Kassafléde fran den Ipande verksamheten -3 551 -1577
Investeringsverksamheten
Forvarv av materiella och immateriella tillgadngar o o
Forvarv av dotterbolag samt rorelseforvary o o
Kassafléde fran Investeringsverksamheten o o
Finansieringsverksamheten
Minskning/6kning langfristiga skulder o o
Checkkredit o o
Periodens nyemissioner 7195 1557
Forandring avsattningar o) o
Kassafléde fran Finansieringsverksamheten 7195 1557
Arets kassaflode 3644 -20
Likvida medel vid drets borjan 21 Al
Kursdifferens i likvida medel o o
Likvida medel vid arets slut 3665 21
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SMOLTEK NANOTECH HOLDING AB
FORANDRING AV EGET KAPITAL

(KSEK) Aktie  Ejregistrerat  Overkurs- Balanserat Arets Totalt
kapital aktiekapital fond resultat resultat
Belopp vid arets ingdng 2016-01-01 50 o o 16 180 -1 16 219
Disposition av foregdende ars o o o -1 11 o
Nyemission €j. Reg o 3 o o o 3
Nyemission- 1 MB 8 ¢) 6209 o ¢) 6217
Nyemission-2 MB 5 ¢} 3713 o ¢} 3718
Nyemission- 3 MB ¢} o 2574 o o 2574
Justering eliminering av aktier i DB o o o o o o
Arets resultat o o o o -47 -47
Belopp vid arets utging 2016-12-31 63 3 12 496 16 169 -47 28 683
Belopp vid arets ingang 2017-01-01 63 3 12 496 16 169 -47 28 683
Disposition av féregdende ars o o o -47 47 o
Nyemission registreras 3 -3 o o o o
Nyemission- 1 MB 3 o 2130 o o 2133
Nyemission- 2 MB 2 o 1498 o o 1500
Nyemission- 3 MB o o 345 o o 346
Nyemission- 4 MB 5 o 4 072 o o 4 077
Nyemission- 5 MB ej reg. o 8 5946 o o 5954
Fondemission MB ej reg. o 116 -416 o [¢) [¢)
Aterbetalt aktiedgartillskott o o o -1000 o -1 000
Arets resultat o o o o 245 245

Belopp vid arets utgang 2017-12-31 76 424 26 072 15122 -245 41448
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KONCERNEN
RESULTATRAKNING

(KSEK) 2017-01-01 - 2016-01-01 -
2017-12-31 2016-12-31
Rérelsens intdkter m.m.
Nettoomsattning o [¢)
Aktiverade utvecklingskostnader 2239 2049
Ovriga rérelseintakter o o
2239 2049
Rérelsens kostnader
Ravaror och handelsvaror o o
Ovriga externa kostnader -3682 -3 550
Personalkostnader -4 251 3775
Rorelseresultat fore avskrivningar -5 693 -5276
Avskrivningar av materiella och immateriella anldaggningstillgdngar o o
Rorelseresultat -56903 -5276
Resultat fran finansiella poster
Ovriga rénteintakter 1 o
Rantekostnader -34 -37
Ovriga finansiella poster o o
Resultat efter finansiella poster -5727 -5312
Skatt pd arets resultat o o
Minoritetens andel i resultatet ¢} 63
Arets resultat -5727 -5249



KONCERNEN
BALANSRAKNING
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(KSEK) 2017-12-31 2016-12-31
TILLGANGAR

Immateriella anlaggningstillgdngar 28723 25102
Materiella anldaggningstillgdngar o o
Finansiella anlaggningstillgdngar o o
Summa anliggningstillgdngar 28723 25102
Omsaéttningstillgdngar

Varulager [¢) o
Kortfristiga fordringar

Kundfordringar o o
Koncernfordringar o o
Skattefordran 384 248
Ovriga fordringar o o
Forutbetalda kostnader och upplupna intakter o) o
Summa kortfristiga fordringar 384 248
Kortfristiga placeringar o o
Kassa och bank 4647 563
Summa omsittningstillgdngar 5031 81
SUMMA TILLGANGAR 33755 259013
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(KSEK) 2017-12-31 2016-12-31
EGET KAPITAL, AVSATTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital 76 63
Ej registrerad nyemission 424 3
Overkursfond 74154 55457
Fria reserver -38 796 -26 467
Arets resultat 5727 -5249
Summa eget kapital 30132 23 807
Avsdttningar

Minoritetsintresse o 389
Summa avsittningar o -389
Langfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 838 1041
Kortfristiga skulder

Checkkredit o o
Skulder till kreditinstitut o ¢)
Leverantorsskulder 408 275
Aktuell skatteskuld o o
Ovriga skulder 910 126
Upplupna kostnader och forutbetalda intakter 1467 1052
Summa kortfristiga skulder 2785 1453
SUMMA EGET KAPITAL, AVSATTNINGAR OCH SKULDER 33755 25913



KONCERNEN
KASSAFLODESANALYS

39

(KSEK) 2017-01-01 - 2016-01-01 -
2017-12-31 2016-12-31
Rorelseresultat -5693 -5276
Ej kassaflodespaverkande poster o o
Erhdllen ranta 1 [¢)
Erlagd ranta 34 37
Betald inkomstskatt o o
Kassafléde fran den I6pande verksamheten fére foréndringar av rérelsekapital -5727 -5312
Okning () /minskning (+) varulager o o
Okning () /minskning (+) kundfordringar o o
Okning () /minskning (+) rérelsefordringar -136 23
Okning () /minskning (+) leverantérsskulder 133 -61
Okning (-) /minskning (+) rérelseskulder 1199 -3482
Kassafléde fran férindringar i rérelsekapitalet 1196 -3566
Kassafléde fran den Ipande verksamheten -4 531 -8878
Investeringsverksamheten
Forvarv av materiella och immateriella tillgdngar -3621 -3284
Forvarv av dotterbolag samt rorelseforvary o o
Kassafléde fran Investeringsverksamheten -3 621 -3284
Finansieringsverksamheten
Minskning/6kning langfristiga skulder -204 34
Checkkredit o o
Periodens nyemissioner 12 051 12 608
Foérandring avsattningar 389 -96
Kassafléde fran Finansieringsverksamheten 12236 12 478
Arets kassafléde 4084 316
Likvida medel vid drets borjan 563 247
Kursdifferens i likvida medel o o
Likvida medel vid arets slut 4 647 563
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KONCERNEN

FORANDRING AV EGET KAPITAL

(KSEK) Aktie-  Ejregistrerat Overkurs-  Balanserat Arets Totalt
kapital aktiekapital fond resultat resultat
Belopp vid arets ingang 2016-01-01 50 [ 32266 -12 931 -2936 16 448
Disposition av féregdende ars o o o -20936 2036 o
Nyemission ej. Reg o 3 [¢) [¢) [¢) 3
Nyemission-1MB 8 [¢) 6209 [¢) [¢) 6217
Nyemission- 2 MB 5 o 3713 o o 3718
Nyemission- 3 MB o o 2574 o o 2574
Nyemission-1 DB o o 6070 o o 6 070
Nyemission- 2 DB o o 3086 o o 3086
Nyemission- 3 DB o o 544 o o 544
Nyemission- 4 DB o o 996 o o 996
Minoritetsandel férandring o o o 96 o 96
Justering eliminering av aktier i DB o o o -10695 o -10 695
Arets resultat o o o o -5 429 -5 429
Belopp vid arets utgang 2016-12-31 63 3 55 457 -26 467 -5249 23 807
Belopp vid arets ingang 2017-01-01 63 55 457 -26 467 -5249 23 807
Disposition av féregdende ars o o o -5249 5249 o
Nyemission registreras 3 -3 [¢) [¢) [¢) o
Nyemission-1MB 3 o 2130 o o 2133
Nyemission- 2 MB 2 o 1498 o o 1500
Nyemission- 3 MB o o 345 o o 346
Nyemission- 4 MB 5 o 4 072 o o 4077
Nyemission- 5 MB e] reg. o 8 5946 o o 5954
Fondemission MB e] reg. o 116 -416 [¢) [¢) [¢)
Nyemission-1 DB [¢] o 1520 o o 1520
Nyemission- 2 DB o o 2083 o o 2083
Nyemission- 3 DB ¢} (¢} 54 ¢} ¢} 54
Nyemission- 4 DB o) [¢) 1465 [¢) [¢) 1465
Aterbetalt aktiedgartillskott o ¢) o -1000 o -1000
Minoritetsandel férandring o o o -389 o -389
Justering eliminering av aktier i DB o o o -5692 o -5692
Arets resultat o o o o -5727 5727
Belopp vid arets utgang 2017-12-31 76 424 74154 -38796 -5727 30132
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NYCKELTAL
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Nyckeltal 2017-01-01 - 2016-01-01 -

2017-12-31 2016-12-31
EBITDA-marginal, % N/A N/A
Rorelsemarginal, % N/A N/A
Vinstmarginal, % N/A N/A
Soliditet, % 893 91,9
Resultat per aktie (SEK) -1 -41
Eget kapital per aktie (SEK) 6 181
Antal aktier vid periodens slut 5054295 131574
Genomsnittligt antal aktier for perioden 1372 221 128 402

Definitioner

Marginaler

EBITDA-marginal: Rorelseresultat fére av- och nedskrivningar i
procent av periodens nettoomsattning.

Rérelsemarginal: Rorelseresultat efter av- och nedskrivningar i
procent av periodens nettoomsattning.

Vinstmarginal: Resultat efter finansnetto i procent av periodens
nettoomsattning.

Kapitalstruktur

Soliditet: Eget kapital i procent av balansomslutning.
Data per aktie

Resultat per aktie: Resultat i relation till totalt antal aktier.

Eget kapital per aktie: Eget kapital i relation till totalt antal aktier per
balansdagen.

Antal aktier vid periodens slut: Antalet aktier per balansdagen.

Genomsnittligt antal aktier fér perioden: Det genomsnittliga antalet
aktier under perioden.



42

REVISIONSBERATTELSE 2016

o GrantThornton

REVISIONSBERATTELSE

Till bolagsstimman i Smoltek Nanotech Holding AB
Org.nr. 5590202262

Rapport om desredovisningen

Inga uttalanden girs
jglu;bu.ﬁluppdugmud’ﬂﬂeummwk!mdmuﬂmﬁr
Smoaltek Nanotech Hokling AB foe cikemskapsdeer 20150708 —
16-12-31.

Som en folid av hur betydelschulle det fochdllande som beskrva @
avarainer "CGrrund o ardanden” G kan jag inte witala mig om
buruvida drsredovismngen uppritats | enlighet med
keseedonasnangslapen, eller om den ger en cithasande bild av Smoltek
Nanotoch Holding A fisansicll stillesng per den 31 december 2016
eller av dess fnansella pesultat fie dret enbigt drscodenisnan grlagen.
Farvalisngsherineleen ar forenhy med drsredovisningrns Gvnga
delar.

Som en fold av det fochillande som beskeve 1 avsnamer "Goand fie
ualanden” kan jag virken oill- eller avstyrka att bolagsstimaman

mmnﬂm
WWM&MlmmWhﬂ
11 955 &r.mmwnw rrpmdtbﬂychh: fr bolagers
fortbestind. Virdes pd denna sillghng brpger pd wiiedering av akeier i
datterbalag som i sin tur mnckar mnmatenclls tllgingar. Vindes pd
demna immatenells nligling bypper pd en bedimeng av framnden som
v i narur b svie an meed sakerher unsla sg om och det bae e §
bekrifta am dessa tllginger kommer att generera de dverskott som.
Jag s oberoende | foehillande ol Smolick Nanotech Holding AB

enligr prad cevisorssed | Svengge och hag @ dveign fullgarr men
wrkesetiska ansvar enhge dessa krav,

Styrelsens ansvar

[het i styrelsen som har ansvaret fior att drosredondsmngen upprittas
ochmdm‘uenﬂmmlﬂdubgrhundmuw
Seyrelpen ansvarar dven fioe den imtemna koatoll pom den bedimser G
néudwiindiy fr att uppritta en dreredovisming som inte mnckiller ndgra
visenthg felakngheser, vare ng dessa beror pd oegenthgheter eller pd
bl

Vid upp det av 4 isEingen assverar styrelsen for
bediaennangen av bolapets formdgs s formai verksambeten. Den
upplyser, nir & ir ollimphigt, om forhdllanden gom kan plverka
forendgan am foasiim verksambesen och it enviinds antageadet om
Fortsant daft, Amtagardet om fortan dnft allispas dock inee om
besdut har fattats om at avveckly versambeton,

Revisorns ansvar

Mma mdl ir art uppad en imbg grad av sikerhet om hunnada
brsredovisnngen som hellser e innehdller ndgra visenthza
felakrigheees, vare sig dessa beror pb ocgendigheter eller pd i, och ast

limes em revisionsbesinelse som snnebdller mina wialanden. Pl grand
av det Fichdllande som besknvs § avesiner “Grrund for unalanden”
hmchpﬁmmhmtﬂncﬂp.ud:lndrnhhpwmm
sy goand v ming unaladen Je denna drered i
* ulennfierar och bedimer pag nakerm foe visenthiga Telakngheter §
drsredovizningen, vare sig dessa beror pd ocgenthgheeer eller pd fel,
wtfoemar och utfie granskeingdginder bland annat unlekn dessa
sisker ook inhEmiter revimonshens som ir alldckligs och
andamilscnligs for an wigosa en grond fie mica uttalanden. Risken for
ait inte uppticka en vasentlig felaktighet sl filjd av ocpoilighcter &
hnpeuﬁweﬂmmh&hh#mtmmhmpifﬂ.eﬂmﬂm
ocgeniligheter kan inncitta 4

felakeg iy
intern hontrell
* skaffur jag mag en forsthelse av don dd av bolagets nterma kostroll
som har betvdelse five min revismon fic att atforma
pranskeingedingdrder som b Henplipa encd hineyn ll
censtindigheterna, mon e for st uttala mig om offekmaeien i den
interna kenerollen

. umdnujighm#m &mdcrﬂmmgmrm anvands
oxch rim

ach
ﬁmndrwﬂrw
* deas jag en shutsats om lempligheten i att styrelsen anvander
antagander om forrsas dift vid eppriinande v ksredovisninges. [ag
drar ocksd en shugsats, med grand i de inhimtade revisiensbaasem, om
quuvnhduﬁmlngonwrhgnukﬁhmﬁkbwmnmm
handelser eller fowhlllanden som kan beds all bervdande rvivel om
balagets foemiga att fortsirta verksambeton. O jag drar shutsatsm
mdﬂﬁrﬂmmﬂﬁgmbﬂbmﬂmf fld.lnpgl
1 ppenarksamheren pb upplysnengamma i
Wmdﬂﬁu@oﬁhﬂtmﬁkm&tm
skidzns upplysnengar i onlbrickligs, modifiers umalandet om
WMNWWN*WWM
mhimtas fram all d& e feen. Dhock kan f
}wﬂ:htcllctﬁ!bdhﬂmgpm!uwbrﬁgmhﬂpekmhﬂm
verksambeton.
* wrvirderas jag den overgnipande presentabonen, stnakbaren och
inmebdllen | rredovisningen, dinbland upplyeningarna, och om
drsredovismingen dserger de undediggrande transakBonoma ach
fmmm[ﬂmﬁrrmwmmmwtid
jagmimm[mmcm styredeen om bland annat sevinosoms plinerade
 och nnk  samit tudpunkten fir den. Jag mdste ocksd
mfomnwhu}ﬁchcmuhﬂmkcrmclcfﬂﬂm dinblind
e betydande brister 1 den interma kontrollen som jag iontifierat.

clu-injmimkn'
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o GrantThornton

Rapport om andra krav enligt lagar och andra
forfatmingar

Inget uttalande gérs respektive uttalande
UWrﬂdﬂMpﬁhnhﬁ:ﬂmﬁh‘lm reviston &V
bas jag dven wiiter en resimon av styrelsens

fir Senoleck Manotech Hebding AR B be 20050708 -
2016-12-31 samme haft 1 uppdrag ar wtfte o revision ay foeskget all
issposisioner betriffande bolagees vinsa efler firlust
Soms o Foalyd av det fochdllande som beskews 1 avemret “Grrund for
urrabanden” kan jag varken oll- e averyda ant bolagyssamman
disponerar vnston oaligs frdaget | fevalmampberinelen
g rlisryeker ant bolimaimaman bevilis styrelsens ledemior
ansvarsfrhet for rikenskapsires

Grund fér uttalanden

Senm frampls av min Rappor om Smeedovismngen kan jag verien nll-
clier avatyria art bolagsstimeman Gstitiller remiltatriknmgen ich
balsnariknenpen.

Jag har utfies revisonen av styrelsens forvalinng onlig ged
revisionssed | Srenge. Mirt ansvar enligt denna besknvs ismare 1
wvanditet “Revisoms ansvar”™, Jag ir oboroends i fchillande sl
Senolrek Manoiech Holding AB enbgt god revesorssed 1 Svergge och
har 1 dvngt fullgort mitt yrhesctaka ansvar coligt dessa keav,

Jagt mnser am de cevimmonsbevis g har inhimtas i lirkckdigs och
Endamdbsenligs som grand fr man enaande.

Styrelsens ansvar
I)ﬂhmdwnmhuumﬂﬁrﬁwﬂpd]hpqmmr
mh&ﬁpumn&tfddm\ﬂmmw
innefaitar derta bland snnat en bedtmming av om w
ﬁﬁwﬂgm:dh&mnuﬂﬁhrmhmvm
mhmmgn&mkurmﬂuplnudckm“hdqnupmhpﬂ
kensobderingshehor, hiondieet och stillming i dvngt.
hﬂmﬂmﬂrh&gﬂmﬂhﬂﬂw“
bolages ! faner bland annat ait fortpande
hﬂwb&mﬂmmﬂ:m«hnulhrmw
vagmriration b utformoud e an bok e, medolfralimingmn och
balageis chonmmmiska angeligenheter i dvngt kontrolleras pd en
betryggande s

Revisorns ansvar

Mirr mll betrdfande revisonen av firvalmegen, och dismed man

ustafarwle o ansvarsfrbet, & an inhamea revisionsbevis fie an med

en mmbig grad av sikevhet kunna bedtma om ndgon styrelseledamet 1

mgot vesendlign avecende:

* forctage nlgon Stgard oller ot wg shyldig all nigon fosummele
M_M

soam kan fisanieds t o bolager, eliey
. ﬁmmnnb&dﬂ1mﬂmﬂﬁm&u&;ﬂm
Srsredow galagen cller bolapsoedning

Min mil betriifande revmono ay frslager ol dasposmoner av
bolagets vinst eller foekust, och dinmed mur uttalande om det, b an
mial rimisg grad av skerher beddoma om flager b forenhgy med
akebolagslagen.

Rimiy akherhet i en hog gead av sikerhes, men ingen garann for as
on revison som utfiies enhge ped rovisimated | Svenpe alind kommer

att uppracks bugirder eller foesummelser som kan foranleds
ersdrenangsskyldighe maot bolaget, cier am e firlag all disposinones
av bolagers viner eller foedust it ir fEeenlgt med akneboligslagen.
Semm on del av e eevisson enligt god revisemasced § Sverge amdasber
g professonells omdbme och har en professionell seepndk
insrillming under hela revisionen. Granshmngen av fivvabmangen och
Erslageer mll dispostioner av balagets vinst cller Fishui grendar mg
Frimist pd revisonen ay rikenskapema. Vilka nllkommande
granskningsitgindce som i biscras pd min professosclls

2{z)

bedémning emed utpingspunke ¢ nsk och visenslighes. Dot inncbar ste
g fokusorar granshmingen pl sbdans dgieder, cmelden och
forhdllznden som dr visenthga foe verksembeten och dar avstog och
ivertridelscr shoulle ha sindald berydelse fior bolagets si Jg gie
sgenom och privar fattade beslu, beshusundedag, vadtagna dnginder
ach andea fGeldllsnden som b relevani foe it uralende om
ansvarifribet. Som underdag fie mu utralande om yodsens foekag
ull disposisoners beeraffande vinst eller firbast har g
granskar om Forsdaget dr forenkig med akncholagslagen

/

Gackiong den 2 21.'.!1'-‘

Mukeestserad revisor
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REVISIONSBERATTELSE 2017

%> GrantThornton

REVISIONSBERATTEILSE

Till bolagsstimman i Smoltek MNanotech Holding AD
Orp.nr, 559020-2262

Rapport om irsredovisningen

Inga uttalanden gérs

Jag har hafi : uppdmg att uefm en evision av drsredovismingen fie
Smolick Manctech Holdmng AB for & 2017

Som en folid av hur betydelseiully det fdebdiande som beskiva 3
avanittet "Crund fie wralanden”™ #r kan jag inte urtaln mig om
huruvids Ssseedovisninges upprittats i enlighet med
frseedovisningslagen, eller om den ger en dimvisande bild av Smoliek
Manotech Holding ABs Anansiclla stilloing pee den 31 december 2017
eller av dess Enansiella sesultar fir dret enbge dnosdovsningsligen.
Farealtningshecittelsen ar fosenlig med Arsredonizningens dvrga
defar.

Som en folid av det fiichillande som beskrivs { vanitte: "Grund foe
uttalanden" kan pg varken tll- eller avstyrka att bolagsstimman
fastatiiller resultamakningen och balanerskningen.

Grund fér uttalanden

anliggningstillpingsr avacende andecler | koncemifiretag uppgiends all
32949 thr. Dessa tallghugar &r av avgirande betydelse fie bobigens
forthestind. Vardet pd denna tillging bygger pd vitededng av ahtier §
dotterbolag som 1 s ner machar mmarenella olighnger. Varde: pd
denna immatericla llping bygger pi en beddmning av framtiden som
av s natar 3r svdc att med sikerhet uttala ssg om och det har inke 1
vie pevision framlbagrs tlleicikliga undedsg fitr am vi ghall kunna
bekerifta ot diedaa tillpingar kommer art penerera de dverahodr aom
framudsprognoser frln siyrelzen besknver,

Jag s oberocnde i férhillinde tll Smobtek Nonotech Halding AB
eligt pod revisorssed i Sverige och har i dveigt fullgort mitt
yekesenska ansvar enligy dessa krav.

Styrelsens ansvar

Dt dr etyeelsen soim har ansvaret i ant dssredovizangen upprittas
och att den ger en rirvisande bild enligt frsredovisningslagen.
Siyrelsen ansvarar dven B den intema kontooll som den bedamer ar
nidvindse fir atr upprit en drseedovisning som inte mnchiller pdgn
vd.-lmd.w mmb«:m are ﬂgdem bemr]ﬂ ne#nl!:.pju‘be: :‘rrrﬂ.
fel

Vid uppeartandet av draredovisringen ansvarar styrelsen for
bedtimnngen av bolagets frmiga att fortsitta verksambeten. Den
upplyser, nir =i ir dllampligt, om fichillnden som kan plverka
formiigan att fomsim verksambeten och att anviinds sntegmndet om
foersatt drift. Antagandet om fortsarr deift nflimpas dock inte om
beslut har fattats om 2 avveckls verksamberen.

Revisorns ansvar
Mina mil ar 2 wppnd en dmlip grad av sskerher om hunvids
lrsredovisnmgen som helhet inte innehiller ndgra

vasenthga
felaktigheter, vare sig dessa beror pd cepentiigheter eller pi fel, och am
limma en revisonsberittebe som muchiller mina uttalanden. Pi grund

av det fiichdllande som beskevs 1 avenuttet "Grund £or uiralanden”
kunde jag inte mhimta tllrickbga och andamilsenbga rovisionsherds
rom grund fir mina uttalanden avsecnde denna drecedovisning,

» identifierar ach bediimer jag riskerma fie viseadiga felakrighener i
srsredovnmgen, vare g devsa beror pl ocgenbigheter eller pa fel,
utforrmar neh utfor pranskningstginder blnd annar urifetn dessa
osher och mhbiimtar revisionsbevis som dr tilbacklip och
andamdbienlign fiie ot utgtes en prusd fe mina utalanden. Rishen fior
att inte uppticka en visentlig felaktigher dill falid av cegentligheter ae
Tviree din T en vilsentlig felshughen som beroe pb fel, efierom
oegentfighetes kan innefan apeeande § maskopi, forfaldkning,
avsikiiga urelimnanden, felakig infermation eller Iadosinande av
intern kentroll,

* skaffar g mig en forstielse av den delav bolagers interna kootroll
sam har betydelse fe min revision e att utfooms
granskningshtgicder som dr Bmpliga med hansyn ol
omstindighetemns, men ite fr att uttala mig om effeleacreten i den
interna kaatmallen.

* upviaderar fag Bmpligheten | de eedonsningsposcipes som anvinds
och dmbigheten i aryrebena uppekamningar i redovisningen och
llbésanide upplysnagar.

* drar jag en shutsats om BEmphgheten 1 att styrebien anvinder
antagandet om fortsatt deft wid nppmlhndcl av drsredovisningen. Jag
drar ock=d en slutsats, med grund 1 de inhimde revisonsbevisen, om
Tapruvica det fans ndgon vasentlip osilechessfalkter som avaer shdans
handelser eller fGchillinden som kan leda ol betydande tvivel om
bolapets frmige art fortsitta verksambeten. Om jag drar slutarsen
att det finns en visentlg osikerhetsfikeor, miste gag 1
revisonsherittelien fist uppmirksmbeten pd upplysningama i
Arredovisningen om den visenthga osikerhetsfaktom eller, om
sddann upplveningar e otllcickliga, modifiera urralander om
Areredovianingen. Ming shatsatser hasesas pd de sevisionshevin som
inhikmus fram oll danmet (0 revisionsbedinelsen. Dock kan framoda
handelser efler frhillanden peiea are eer bolag inte Eingre kan fortsina
verksxmbheten.

= urvinderar jag den fvergrpands presenmarionen, stukieren ach

handelserna pd et sdn som ger en sittvisande bald,

Jag miste i formens styrelsen om blnd anoat revisionens plmerade
omfattning ach indktning same tidpunkten for den. Jag milste ockad
mhmmmmﬂwmumw
de betvdande brister i den interna konteollen som jag sdentifierat.
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<> GrantThornton

Rapport om andra krav enligt lagar och andra
forfattningar

Inget uttalande gbrs respektive uttalande

Uréreer det uppdrag jag har haft am utfiies en meviston av
Srsredovisningen har jag dven utfoet on revision av styrelsens
fiirvaltning fir Smoltek Nanotech Helding AB fie dr 2007 garut hafi i
uppdrag ar utfiia cn reviston av foralaget tll dispositoner
bersiffande bolagets vinse elber Brlust,

Som en fold av det fichillande soem Deshevs | avsnine "o e
urtalanden” kan jag varken tll- eller avstyrka an bokgsstimman
disponerar vinsten enfigt frlaget i Bavalmmingsbenittclsen.

Jag dllswveker an bobagsstimman beviljar styrebens ledamioer
ansvarsfrhet for rikenskapsires

Grund fér uttalanden

Som frampie av min Rappor om drsedovisningen kan fag varken nll-
cler avsryrka an bolagsstimman faststaller resultatrikningen och
balansrikningen.

Jag har utitat revisionen av styrelsens firvalning enlige god
revisonssed 1 Sverge. Mitt ansvar enbipt denea beskrivs nasmare i
aveniet "Revisoms ansvar™. Jag ir oberoende § Rrhdllande till
Smoleek Manotech Halding AB enlipt god revieoresed 1 Svenge och
har 2 dvngt fullgjort matt yrhesetiska ansvar enligt dessa krav,

Jag anser are de revissonshevis jag har inhimear dr olirickliga och
dndamalsenbps som grund foe mitt arealande.

Styrelsens ansvar

Des i styrelsen som har ansvaret fie t il disposiioner
bersiffande bolagets vinst eller fideust. Vid firslag all uedelning
inncfatizr detta bland annat en bedémning v om utdelningen dr
firsvartig med hinsyn all de v som boligets verksumbersart,
omfattning och risker staller pd storleken av bolagets egna kapitad,
konzalideringsbehow, Rloviditet och ssillning @ Gvegt.

Styrelsen ansvarar e bolagets organisanon och Ervaltningen av
balagets angeligenhetcr. Dena innefarar bland annar an fordpande
beddma bolagers ckonomiska stuaton och att tillac att bolagets
orpaaisation ir vformad 4 arr bokfsngen, medelsfirvalmingen och
bolagets ekonomiska anpeligenhster 1 Svagt kootmllens pi on
betrygprande st

Revisorns ansvar

Mate mdl betriffande revisicnen av forvaltningen, och ditrmed miret
urtalande om ansvarsfrhe, fir oot inhiima revisomsbevis e aet med
en cimlig grad av sikerhet kunna bedoma om nigon styrelseledamot 1
ndgot vasenthgt avseende:

* foretagit ndgon drgard eller ot sig skyldig ll ndgon Bmummelse
som kan firanleda exsdrmingeekyldighet mot bolaget, eller

* pd nigot annar g3 handlat § strid med aktebolaplagen,
irsredoveningsligen cller bobypsordnmgen,

Mztt mdl betriffande revisionen av fordager ull dispositioner av
bolagets vinst eller firhust, och dirmed mint uttalande om detta, @r ate
med dmlig prad av sikerheot bedbma om forslaget dr forenlizt med
akticholag=lagen.

Remllig sikerhet &r en hig grad av sikerhet, men ingen gacnt for att
en revigion som wtfbes enlipt pod revisionesed 1 Sveripe allod kommer
ant uppriicka drginder cller fimummelser som kan frenleda

emsarmingeskrldighet mot bolaget, eller am e frslag qll disposdones
ar bolagets vanst eller fodust mte &r frenbigt med akbebolagslgen.

Som en del av en revision enligt pod eevisionssed i Sverpe anvander
bET=8 pmfﬁpt.mi:ﬂl omddme och har en professionellt shepaisk

ins under hels revisionen. Gﬂm&mgmﬂfnnralmgmuch
fisrstaget till dispositioner av bolagets vinst elber fodust grundar sig
framet pd reisonen av sdkenskaperna. Vilka tillkommande
gransknmgsdngirder som utifirs baseras pd mun professionells

2{2)

bedtimning med atgpdngapunke § risk och visentlighet. Det inncbir ant
jag fokuserar pransknmpen pd sidana dtpgeder, omeiden och
forhdlbnden som 3r visenthga 6r verksambeten och dic avsteg och
avermadelser siulle ha sirskild betydelse for bolagets sination. Jag gic
igenoem och privar Gittade heshie, heslutsnnderlag, vidtagna tgarder
och andra forhillanden som i pelevanta e mitt utlands cm
ansvarsfribet. Somn underlag @G mitt urralande om styrelsens frslag
till despostioner betciffande bolagets vinse eller fibchust har jag
granskat om Brslaget & Frenbpr med akncbolagslagen.
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KOMMENTARER TILL DEN FINANSIELLA UTVECKLINGEN

Nedanstdende kommentarer till den finansiella utvecklingen ber6r koncernen Smoltek samt emittenten tillika moderbolaget Smoltek Nanotech

Holding AB. Fér koncernen samt emittenten tillika moderbolaget kommenteras rakenskapsaren 2017 och 2016. Informationen bor ldsas i
anslutning till emittenten Smoltek Nanotech Holding AB:s internt uppréttade rakenskaper for 2017 och 2016 samt de internt upprattade
koncernrdkenskaperna for 2017 och 2016 pd sidorna 30 - 39 i detta Memorandum. Sifforna i detta avsnitt inom parentes anger uppgift for

motsvarande period under féregdende rakenskapsar.

Jamforelse mellan aren 2017 och 2016

SMOLTEK NANOTECH HOLDING AB

OMSATTNING OCH RESULTAT
Under 2017 samt 2016 var rorelsens intdkter o MSEK. Detta beror pd
att moderbolaget ej har haft ndgon forsaljning.

Rorelseresultatet uppgick till =245 KSEK for 2017, att jamforas med -47
KSEK for 2016. Minskningen med 198 KSEK gentemot 2016 ar hanférlig
till en ©kning av externa kostnader.

KASSAFLODE OCH LIKVIDA MEDEL

Kassaflodet fran investeringsverksamheten under 2017 uppgick till o
KSEK (o). Kassaflodet fran finansieringsverksamheten uppgick till 7,2
MSEK (1,6). Likvida medel uppgick per den 31 december 2017 till 3,7
MSEK (0). Okningen av likvida medel 4r hinférliga nyemissioner som
skett under dret.

FINANSIELL STALLNING

Balansomslutningen per den 31 december 2017 uppgick till 41,8
MSEK (28,7). Okningen &r framforallt hanférlig en dkning av
likvida medel under ret samt en ¢kning av koncernfordringar.
Anlaggningstillgdngar uppgick till 32,9 MSEK per den 31 december
2017 (27,1). Omsattningstillgdngar uppgick till 8,8 MSEK per den 31
december 2017 (1,6).

Kortfristiga skulder uppgick till o MSEK per den 31 december 2017 (0).
Langfristiga skulder uppgick till o MSEK per den 31 december 2017 (0).
Eget kapital uppgick per den 31 december 2017 till 41,5 MSEK (28,7).
Soliditeten var 99,2 procent per den 31 december 2017 (99,8).

KONCERNEN SMOLTEK

OMSATTNING OCH RESULTAT

Under 2017 6kade rorelsens intdkter med 190 KSEK till 2,2 MSEK, att
jamféras med 2,0 MSEK fér 2016. En 0kning med 9,3 procent mot
foreg&ende &r. Okningen med 0,2 MSEK &r hanforlig till aktiverade
utvecklingskostnader som foregatts under aret.

Rorelseresultatet uppgick till -5,7 MSEK f6r 2017, att jamforas med
-5,3 MSEK fér 2016. Minskningen med 0,4 MSEK gentemot 2016 ar
framforallt hanforlig till okade personalkostnader.

KASSAFLODE OCH LIKVIDA MEDEL

Kassaflédet fran investeringsverksamheten under 2017 uppgick till -3,6
MSEK (-3,3). Kassaflodet fran finansieringsverksamheten uppgick till
12,2 MSEK (12,5). Likvida medel uppgick per den 31 december 2017 till
4,6 MSEK (0,6). Okningen av likvida medel dr hinférliga nyemissioner
som skett under dret.

FINANSIELL STALLNING

Balansomslutningen per den 31 december 2017 uppgick till 33,8 MSEK
(25,9). Skillnaden gentemot foregdende ar beror pa en 6kning av
eget kapital under 2017 samt en 6kning av immateriella tillgéngar.
Anlaggningstillgdngar uppgick till 28,7 MSEK per den 31 december
2017 (25,1). Omsattningstillgadngar uppgick till 5,0 MSEK per den 31
december 2017 (0,8).

Kortfristiga skulder uppgick till 2,8 MSEK per den 31 december 2017
(1,5). Skillnaden pd 1,3 MSEK mot féregdende period beror framst

pa en okning av leverantorsskulder, dvriga skulder samt upplupna
kostnader och forutbetalda intékter. Langfristiga skulder uppgick till
0,8 MSEK per den 31 december 2017 (1,0). Skillnaden pa 0,2 MSEK mot
foregdende ar ar hanforlig en minskning om skulder till kreditinstitut.
Eget kapital uppgick per den 31 december 2017 till 30,1 MSEK (23,8).
Soliditeten var 89,3 procent per den 31 december 2017 (91,9).
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EGET KAPITAL, SKULDER OCH ANNAN INFORMATION

Tabellerna nedan aterger information om eget kapital och skuldséttning per den 31 december 2017 for koncernen Smoltek.

NETTOSKULDSATTNING

(KSEK)

A) Kassa 4647
B) Likvida medel o
C) Latt realiserbara vardepapper o
D) Summa likvida medel (A) + (B) + (C) 4647
E) Kortfristiga fordringar 384
F) Kortfristiga bankskulder o
G) Kortfristig del av langfristiga skulder o
H) Andra kortfristiga skulder 2785
1) Summa kortfristiga skulder (F) + (G) 2785
+(H)

J) Netto kortfristig skuldsattning (1) - (E) - (D) -2246
K) Langfristiga banklan 838
L) Emitterade obligationer o
M) Andra langfristiga 1an o
N) Langfristig skuldsiittning (K) + (L) + 838
(M)

(O) Nettoskuldszttning (J) + (N) -1408

RORELSEKAPITALFORKLARING

Styrelsens bedomning &r att befintligt rérelsekapital inte &r tillrackligt
for den kommande 12 manaderna. Per den 31 december 2017 hade
Bolaget 4,6 MSEK i likvida medel. For att genomfora de faststallda
tillvaxt- samt utvecklingssatsningarna kravs ett kapitaltillskott om 17,0
MSEK. Styrelsen har ddrav beslutat om att genomféra Nyemissionen
om 20,0 MSEK for att tillféra det nddvandiga rorelsekapitalet. Med
hjalp av emissionslikviden och den faststallda afférsplanen bedémer
styrelsen att Bolaget har ett positivt kassafléde &r 2020. Styrelsen
utesluter inte att Bolaget kan behdva séka ytterligare kapitaltillskott

i framtiden for att finansiera eventuella forvarv eller tillvarata pa
eventuella affarsmojligheter.

Det finns en risk att Bolaget inte lyckas sakerstalla kapitaltillskottet.
Vid en situation ddr Bolaget inte lyckas sdkerstlla finansiering finns
det en risk att Smoltek inte kan genomféra de planerade tillvaxt-
samt utvecklingssatsningarna. Bolaget avser att genomféra andra
finansieringsatgarder om kapitaltillskottet ej uppfylls.

INVESTERINGAR
Historiska investeringar

Smoltek har gjort investeringar i immateriella anlaggningstillgangar
om 3,6 MSEK under 2017 samt om 3,3 MSEK under 2016. De
immateriella investeringarna under 2017 och 2016 utgdrs av patent
och aktiverade utvecklingskostnader. Tidigare investeringar i
materiella anldggningstillgdngar uppgar till o KSEK under 2017 och
till o KSEK under 2016.

EGET KAPITAL OCH SKULDSATTNING

(KSEK)

Réntebdrande kortfristiga skulder

Mot borgen o
Mot sékerhet o
Blankokrediter o
Summa ridntebdrande kortfristiga o
skulder

Riéntebirande langfristiga skulder

Mot borgen o
Mot sakerhet o
Blankokrediter 838
Summa rintebirande langfristiga 838
skulder

Eget kapital

Aktiekapital 76
Ej reg. Aktiekapital 424
Overkursfond 74154
Balanserat resultat inklusive periodens resultat -44 523
Minoritetsandel o
Summa eget kapital 30132

Planerade investeringar och pdgdende investeringar

Smoltek investerar [6pande i Bolagets framtida utveckling av ny
teknologi. Bolaget planerar att investera i fortsatt utveckling av nya
patent och teknologi under 2018. Smoltek avser dven att med hjalp
av emissionslikviden investera i industriutrusning om 6,5 MSEK,
innehdllandes bland annat en ny PECVD- (Plasma-Enhanced Chemical
Vapor Deposition) reaktor, for vilken kostnaden berdknas uppga till
4,0 MSEK.

TIDIGARE FINANSIERING

Sedan Bolaget grundades 2005 har Smoltek finansierats enligt nedan.

Aktiveringsbidrag om totalt 5,9 MSEK fran EU/Vinnova® under dren
2008-2017, kapitaltillskott om totalt 51,8 MSEK under dren 2005-2017
samt upptagna lan om totalt 914000 SEK.

Dotterbolaget Smoltek AB har ett 1an fran ALMI om 76 258 SEK
(ursprungligen 400 ooo SEK) med en rdnta om 11,1 procent.
Laneavtalet ingicks den 5 september 2011. Lénet [6per med en
amortering om 8 500 SEK, vilket skall betalas i slutet av varje manad.

Smoltek AB har tva stycken [&n frdn VGR (Vastra Gotalandsregionen)
om idag totalt 837 750 SEK (ursprungligen 0,7 MSEK respektive 0,15
MSEK), vilka antogs den 8 februari 2006 samt den 20 november 2006
respektive. Lanen fran VGR &r upptagna som projektfinansieringsstod

7 www.wvinnova.se.
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och skall dterbetalas till VGR med ett belopp om fem procent av de
intakter exklusive mervdrdesskatt som Smoltek AB kan komma att
uppbéra i samband exploatering fran det sdrskilja beviljade projektet.
Ranta skall berdknas pa utestdende ej terbetalt stodbelopp med
borjan fran och med den 1 november 2006 for ldnet om 0,7 MSEK
samt den 1januari 2007 for Idnet om 0,150 MSEK, och darefter
erlaggas senast den vid utgdngen av varje kalenderkvartal. Rantan
skall for varje kalenderhalvdr motsvara den av Riksbanken for
kalenderhalvéret i fraga faststdllda referensrantan med tilldgg av tva
procentenheter.

Smoltek AB har under 2017 dven beviljats finansiering i form av bidrag
fran innovationsmyndigheten Vinnova om 0,5 MSEK, samt 0,37 MSEK.
Bidraget om 0,5 MSEK dr utan motfinansieringskrav. Bidraget om 0,37
MSEK kraver motsvarande insats som motfinansiering av Smoltek AB.

Tidigare hade dotterbolaget Smoltek AB upptagit tre Idn om 1,1 MSEK,
1,0 MSEK samt om 2,0 MSEK frdn Bolaget utan rénta eller andra
betingelser och skulle ha dterbetalats senaste den 18 december 2018,
31december 2017 samt den 31 december 2017 respektive alternativt
kvittas mot aktier. D& Smoltek Nanotech Holding AB férvarvade
samtliga roster och andelar i dotterbolaget Smoltek AB under
december 2017, genom att Bolaget forvarvade minoritetsdgarens
andel, likviderades dessa l&n i praktiken och likviditeten mellan
bolagen regleras nu via ett avstamningskonto.

VASENTLIGA HANDELSER EFTER DEN 31
DECEMBER 2017

Bolaget kommunicerade den 15 januari 2018 genom pressmeddelande
att Smoltek fatt en bestélining av ett utvarderingsprojekt fran

en global tillverkare av processteknologi. Bolaget skall tillverka
testenheter for utvardering av en kundspecifik applikation och
planerar att dessa skall levereras under det forsta kvartalet 2018.

VASENTLIGA TENDENSER

Enligt Bolagets bedémning ar framtidstron till makroekonomin

i Sverige och Smolteks marknader positiva. Enligt Bolaget finns
det inte, vid utgivande av detta Memorandum, ndgra kanda
osakerhetsfaktorer eller tendenser som direkt eller indirekt skulle
kunna paverka Smolteks verksamhet.

REVISORNS GRANSKNING

Revisionsberdttelsen for 2016 avseende Smoltek Nanotech Holding
AB avviker fran standardutformningen i och med att den innehaller
en “anmarkning”. Foljande kommentar fran revisorn framgar:

”Som framgar av balansrakningen redovisar bolaget finansiella
anlaggningstillgdngar avseende andelar i koncernféretag uppgdende
till 11 955 tkr. Dessa tillgdngar &r av avgorande betydelse for bolagets
fortbestand. Vardet pa denna tillgdng bygger pa vérdering av aktier

i dotterbolag som i sin tur innehar immateriella tillgéngar. Vérdet pa
denna immateriella tillgdng bygger pa en bedémning av framtiden
som av sin natur ar svar att med sakerhet uttala sig om och det har
inte i var revision framlagts tillrackliga underlag for att vi skall kunna
bekrdfta att dessa tillgdngar kommer att generera de Gverskott som
framtidsprognoser frén styrelsen beskriver”.

Revisionsberdttelsen for ar 2017 avseende Smoltek Nanotech Holding
AB avviker frdn standardutformningen i och med att den innehdller
en "anmérkning”. Foljande kommentar fran revisorn framgar:

”Som framgar av balansrakningen redovisar bolaget finansiella
anlaggningstillgadngar avseende delar i koncernféretag uppgdende till
32 949 tkr. Dessa tillgdngar dr av avgdrande betydelse for bolagets
fortbestand. Vardet pa denna tillgdng bygger pa vdrdering av aktier

i dotterbolag som i sin tur innehar immateriella tillgangar. Vérdet pa
denna immateriella tillgdng bygger pa en beddmning av framtiden
som av sin natur ar svar att med sakerhet uttala sig om och det har
inte i var revision framlagts tillrackliga underlag for att vi skall kunna
bekrafta att dessa tillgdngar kommer att generera de Gverskott som
framtidsprognoser fran styrelsen beskriver”.

Ovanstdende kan foréndras i framtiden dar revisorn kan komma att
tillstyrka varderingen av den immateriella tillgdngen i Smoltek och
darmed aktier i dotterbolag i Holding - detta kan i sin tur leda till att
revisorn tillstyrker att bolagsstdmman faststéller resultatrakningen
och balansrakningen. For detta ska kunna goras s behover Smoltek
visa att den immateriella tillgdngen &r fardigstalld och att det finns
ordrar och intékter som baseras pa den immateriella tillgangen.
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AKTIEN OCH AGARFORHALLANDEN

AKTIEN OCH AKTIEKAPITAL

Aktiekapitalet i Smoltek Nanotech Holding AB uppgar fore
nyemissionen till 500 000,00 SEK, férdelat pa 4 197 150 aktier. Efter
genomférd och fulltecknad nyemission av 1117 300 aktier kommer
aktiekapitalet uppga till 633 102,22 SEK. Bolaget kommer da att
5314 450 antalet aktier. Enligt den nuvarande bolagsordningen kan
antalet aktier i Bolaget uppga till hogst 16 788 600 aktier.

Aktierna som nyemitteras i Erbjudandet som beskrivs i detta
Memorandum dr inte foremadl for erbjudande som ldmnats till foljd
av budplikt, inlésenratt eller 16sningsskyldighet. Samtliga till aktien
knutna rdttigheter tillkommer den som dr registrerad i den av
Euroclear forda aktieboken. Samtliga aktier &r emitterade och fullt
betalda. Varje réstberattigad aktiedgare far vid bolagsstamma rosta
for fulla antalet av denne dgda och foretradda aktier. Samtliga aktier
har lika rétt till utdelning, del i Bolagets vinst och andel av eventuella
Overskott vid en eventuell likvidation. Det finns endast ett aktieslag,
med lika rostratt for varje aktie. Aktiedgare i Bolaget har normalt
foretradesratt vid teckning av nya aktier i proportion till befintligt
innehav. Avsteg fran foretradesrétten kan i vissa fall forekomma,
dock efter beslut eller bemyndigande av bolagsstamman. Aktierna &r
upprattade enligt svensk rétt och denominerade i svenska kronor.

ANSLUTNING TILL EUROCLEAR

Bolaget har avstamningsforbehall i bolagsordningen, vilket innebdr att
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstamningsregister enligt
Lag (1998:1479) om kontoféring av finansiella instrument. Bolaget
och dess aktier &r anslutna till VP-systemet med Euroclear (tidigare
VPC) som central vardepappersforvaltare och clearingorganisation.
Adressen till Euroclear aterfinns langst bak i Memorandumet.
Aktiedgarna erhdller inte nagra fysiska aktiebrev, utan transaktioner
med aktierna sker pa elektronisk vdg, genom registrering i VP-
systemet av behdriga banker och andra vérdepappersinstitut.
Nyemitterade aktier registreras pa person i elektroniskt format.

HANDELSBETECKNING

Handelsbeteckningen for Bolagets aktie kommer att vara SMOL.

ISIN-KOD
ISIN-kod (International Securities Identification Number) fér aktien
kommer att vara SE0010820381.

LEI-KOD
Bolagets LEI-kod (Legal Entity Identifier) ar

5493009Q4XU64DTD2772.

CFI-KOD
Bolagets CFl-kod (Classification of Fianancial instrument) ar [TBA].

FISN-KOD
Bolagets FISN-kod (Financial Instrument Short Name) dr [TBA].

UTDELNING

Alla aktier har lika ratt till utdelning. De nya aktierna medfor ratt
till utdelning frén och med det rakenskapsar som avslutas efter att
de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket. Eventuell utdelning
beslutas av drsstdamman. Utbetalning av utdelning ombesorjs av
Euroclear Sweden. Avdrag for prelimindrskatt hanteras normalt av
Euroclear Sweden eller, betréffande forvaltarregistrerade aktier,

av forvaltaren. Ratt till utdelning tillfaller den som pa faststalld
avstdamningsdag, vilken bestdms av bolagsstdmman, dr registrerad
som dgare i den av Euroclear Sweden forda aktieboken. Aktiedgare
har ratt till andel i Gverskott vid en eventuell likvidation i férhallande
till det antal aktier som innehavaren dger i Bolaget. | det fall ndgon
aktiedgare inte kan nds genom Euroclear Sweden kvarstar dennes
fordran pé utdelningsbeloppet mot Bolaget och begréansas

endast genom regler om preskription. Vid preskription tillfaller
utdelningsbeloppet Bolaget. Det foreligger inga restriktioner for
utdelning eller sarskilda forfaranden for aktiedgare bosatta utanfor
Sverige och utbetalning sker via Euroclear Sweden pd samma satt
som for aktiedgare bosatta i Sverige. For aktiedgare som inte ar
skatterattsligt hemmahorande i Sverige utgdr dock normal svensk
kupongskatt (se avsnittet "Vissa skattefrdgor i Sverige”).

UTDELNINGSPOLICY

Smoltek befinner sig i en utveckling- samt tillvaxtfas och
prioriterar ddrav att &terinvestera vinstmedel i verksamheten.
Smolteks malséttning ar att lamna utdelning nar de finansiella
omstandigheterna tillater.

VINSTUTDELNING

Historiskt har inte Bolaget ldmnat aktieutdelning, men pd extra
bolagstdmma den 20 december 2017 besléts att vinstutdelning skall
utga for dterbetalning av villkorat aktiedgartillskott, motsvarande 1
000 000 SEK fordelat pd de aktieposter som dgs av Peter Enoksson,
respektive av Gramtec Business Partner AB. Peter Enokssons aktier
beréttigar till utdelning om 13,22 SEK per aktie och Gramtec Business
Partner AB berattigar till utdelning om 7,64 SEK per aktie. Gramtec
Business Partner AB &gs till 51,0 procent av styrelseledamot Finn
Gramnaes. Utdelningen togs upp som en skuld i Bolagets bokforing
och dérefter omedelbart kvittades mot nyemitterade aktier i Bolaget.
Inga kontanter betalades séledes ut.

UTSPADNINGSEFFEKTER

Samtliga aktier som erbjuds i Erbjudandet ingdr i den Nyemission som
Bolaget genomfor. Det sker darmed ingen forséljning av befintliga
aktier. For befintliga aktiedgare som inte tecknar sig i foreliggande
nyemission uppstar en utspadningseffekt om totalt 1117 300
nyemitterade aktier, vilket vid en fulltecknad emission motsvarar en
utspadningseffekt om 21,0 procent, beréknat sdsom nyemitterade
aktier dividerat med totalt antal aktier efter foreliggande
spridningsemission. Det finns inga ytterligare bemyndiganden eller
dtaganden utover foreliggande Nyemission som paverkar antalet
aktier i Bolaget.
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AGARSTRUKTUR

Bolagets storre aktiedgare per den 25 januari 2018 framgar av
agarforteckningen nedan. Bolaget har en dgarkrets bestdende av 61
aktiedgare. Bolaget dgs efter fulltecknad Emission till 31,40 procent
av Gramtec Business Partner Aktiebolag, vilket &gs till 51,0 procent

av styrelseledamot i Smoltek, Finn Gramnaes. Smoltek dgs dven efter
fulltecknad Emission av styrelseledamot Peter Enoksson till 18,39
procent. Sindre AB &gs till 100 procent av ledande befattningshavare
i Smoltek, Shafiqul Kabir, vilket efter fulltecknad emission dger 4,73
procent av aktierna i Smoltek. Smoltek dgs dven efter fulltecknad
emission till 2,41 procent av Cornel Reed AB, vilket &gs 100 procent av
VD i Smoltek, Anders Johansson. Savitt Smolteks styrelse kanner till
existerar inga aktiedgaravtal eller motsvarande avtal som kan komma
att leda till att kontrollen dver Bolaget fordndras. Det finns inga avtal
eller andra 6verenskommelser som reglerar att aktiedgare inte kan sla
sig samman och gemensamt paverka beslut i Bolaget. Darmed finns
det inga garantier for att sddan eventuell uppkommen kontroll inte
kan komma att missbrukas. Bolagets storre aktiedgare har aktier med
lika rostvarde som Ovriga aktiedgare.

Aktiedgare Antal Roster
aktier och
kapital, %

Gramtec Business Partner
Aktiebolag 1601930 38,17%
Peter Enoksson 977 450 23,290%

Chalmers Innovation Seed
Fund AB 260 775 6,21%
Sindre AB 251250 5,09%
Cornel Reed AB 127 875 3,05%
Bo Hedfors 75150 1,79%
K-Svets Venture AB 70 500 1,68%
Jules Paderewski 66 870 1,59%
Per Stenman 63300 1,51%
Bergmansson Invest AB 50 000 1,10%
Ovriga 652 050 15,54%
Totalt 4197150 100,00

TECKNINGSOPTIONER OCH KONVERTIBLA
SKULDEBREV

Det finns 81500 utestdende teckningsoptioner i Smoltek Nanotech
Holding AB:s dotterbolag Smoltek AB. Varje teckningsoption
beréttigar till teckning av en aktie till en teckningskurs om 83,40 SEK
per aktie. Nyteckning av aktier med stod av teckningsoptionerna kan
ske under perioden fran och med den 10 februari 2020 till och med
den 31 mars 2020.

AKTIEAGAR- OCH LOCK-UP AVTAL

Huvudagarna Gramtec Business Partner Aktiebolag, Peter Enoksson,
styrelsemedlemmarna och de ledande befattningshavarna i Bolaget
ser sina aktieinnehav som en langsiktig placering. Huvudagarna
Gramtec Business Partner Aktiebolag, vilket dgs till 51,0 procent av
styrelseledamot Finn Gramnaes och Peter Enoksson samt Sindre AB,
vilket dgs till 100 procent av ledande befattningshavare Shafiqul Kabir,
Cornel Reed AB, vilket &gs till 100 procent av VD Anders Johansson
samt styrelseledamot Bo Hedfors har via utfastelse om lock-up avtal
forbundit sag att inte avyttra ndgot av sina respektive dganden fran
och med férsta handelsdag pa AktieTorget och ett ar framat

VARDERING AV AKTIERNA

Det finns inga vedertagna varderingsmodeller for bolag som Smoltek.
Bolagsvardet och teckningskursen i Erbjudandet har faststallts

av Smolteks styrelse i samrdd med Partner Fondkommission

AB. Bolagsvardet har faststallts baserat pd en bedomning av det
allmanna marknadsldget, diskussioner med vissa storre investerare,
Bolagets verksamhet, dess potentiella marknad, investeringar som
tidigare gjorts i Smoltek, beviljade patent samt Bolagets framtida
affarsutsikter.

Diskussioner med vissa storre investerare har gjorts for att bedéma
efterfragan pa att investera i Bolagets aktie. Antaganden om Smolteks
framtida affarsutsikter innefattar bland annat Bolagets beddmning
om att det finns goda férutsattningar under de kommande dren att
kommersialisera Smolteks teknologi. Bolaget fick i januari 2018 en
bestallning fran en global tillverkare av processteknologi. Ordern
bekraftar det 6kande intresset for Bolagets teknologi. Bolaget for
aven flertalet andra dialoger om gemensamma utvarderingsprojekt.
Smolteks mal &r att under 2018 teckna ett forsta licensavtal.

Vi beddmningen av Bolagets verksamhet sa har dven vdrdedrivande
faktorer sdsom kompetensen hos styrelsen samt de ledande
befattningshavarna beaktats. Styrelsemedlemmarna har mangarig
erfarenhet av ndringslivet samt av att leda noterade bolag. De ledande
befattningshavarna har bland annat avancerad kompetens inom
omradet nanoteknologi och ett omfattande globalt natverk inom
omrédet.

Vid beddémning av Bolagets omfattande immateriella rattigheter har
faktorer sdsom att Smoltek har 65 sokta patent, varav 48 stycken

ar beviljade patent beaktats samt att patenten ar generiska for
nanostrukturer och inte enbart for kol, vilket 6ppnar upp omradet for
licensieringar utanfér omréddet kolnanostrukturer.

Utdver ovan har en jdmférande vardering gjorts for att tilldmpa ett
varde for diskussioner med lampliga investerare. Den jamforande
varderingen har faststallts med hjdlp av en jamférelse med
marknadspriset av liknande noterade bolag med konkurrerande
produkter. Utifrdn ovan faktorer gor styrelsen i Smoltek bedémningen
att varderingen om 75 128 985 SEK samt priset pa 17,90 SEK per aktie
utgor en rimlig vérdering av Bolaget vid stundande Erbjudande samt
notering pa AktieTorget.

AGARSTRUKTUR EFTER ERBJUDANDET*

Aktiedgare Antal Roster och
aktier kapital, %
Gramtec Business Partner
Aktiebolag 1668800 31,40%
Peter Enoksson 977450 18,39%
Chalmers Innovation Seed Fund AB 260775 4,91%
Sindre AB 251250 4,73%
Cornel Reed AB 127875 2,41%
Capmate AB 110000 2,07%
Bo Hedfors 75150 1,41%
John Andersson Moll 74340 1,40%
Goran Ofsén 72400 1,36%
K-Svets Venture AB 70500 1,33%
Ovriga 508610 9,57%
Pagdende Erbjudande 1117300 21,02%
Totalt 5314 450 100,00%

*Ovanstdende tabell visar hur dgandet ser ut vid full teckning av och
efter Erbjudandet.



GENOMFORDA EMISSIONER DE SENASTE
TVA AREN

Under de senaste tvd dren har det genomforts tio olika emissioner i
Smoltek Nanotech Holding AB, vilka tillsammans inbringat 26,7 MSEK.
Nedan listas tidpunkt, storlek, teckningskurs samt antal tecknare i
emissionerna.

NYLIGEN GENOMFORD RIKTAD NYEMISSION
Bolaget har genomfért en nyemission av aktier som foregdtt den
stundande noteringsemissionen. Nyemissionen riktades mot ett antal
investerare och medforde att 11529 aktier tecknades for 393,79 SEK
per aktie. Emissionen medforde att aktiekapitalet 6kade med 5764,50
SEK till 81880,50 SEK. Efter genomférd riktad nyemission hade
Bolaget 163761 antal aktier.

NYLIGEN GENOMFORDA
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NYLIGEN GENOMFORD FONDEMISSION
OCH SPLIT

Smoltek beslutade dven pd extra bolagsstdmma den 20 december
att genomfdra en fondemission utan utgivande av nya aktier

infor foreliggande notering pa AktieTorget samt for att uppnd
minimigransen om aktiekapitalet pa minst 500 000,00 SEK.
Aktiekapitalet 6kade med 416 057,00 SEK, fran 83 943,00 SEK till 500
000,00 SEK.

Bolaget beslutade pa extra bolagsstdamma den 20 december 2017 att
genomfora en split 25:1, innebdrande att varje innehavd (1) aktie delas
upp pa tjugofem (25) aktier. Antal aktier Skade med 4 029 264 aktier
fran 167 886 aktier till 4 197 150 aktier.

Tidpunkt  Héndelse Storlek Teckningskurs  Antal
KVITTNINGSEMISSIONER (MSEK)  (SEK)  tacknare,
St.
Extra bolagsstdmma den 20 december 2017 beslutade att _
aktiekapitalet skulle 6ka med 1270,00 SEK till 83 150,50 SEK genom 2016 juni Egﬁgggm 6,2 393,79 2
nyemission av 2 540 aktier. Emissionsbeloppet var 1,0 MSEK. P Nvemissi
Anledningen till kvittningsemissionen var styrelseledamotens Peter 2or0avg yemission 37 39379 3
Enoksson samt foretaget Gramtec Business Partner AB:s vardera 2017 mars Nyemission 2,6 393,79 10
fordran pa utdelning om 500 0oo SEK, totalt tillsammans uppgdende Kvittnings-
) - : . 2017 juni g 21 393,79 5
till 1,0 MSEK. Utdelningen togs upp som en skuld i Bolagets bokféring emission
och ddrefter omedelbart kvittades mot nyemitterade aktier i Bolaget. 2017 juni Nyemission 5 393,79 4
Extra bolagstdmma den 20 december 2017 beslutade dven att 2017 juli Nyemission 0,3 393,79 4
aktiekapitalet skulle 6ka med 792,50 SEK till 83 943,00 SEK genom N o
nyemission av 1585 aktier. Emissionsbeloppet var 0,6 MSEK. 2077 nov yemfsspn 41 393.79 9
Anledningen var att bolaget Plasma-Therm Holdings Scandinavia AB 2018 jan Nyemission 4,5 393,79 21
o : . . (Pre-IPO)
hade en fordran uppgéende till 624 015,50 SEK avseende kopeskilling Kvittnings-
i samband med férvarv av 14 810 aktier i Smoltek AB. Hela beloppet 2018 jan emission 1 3937 2
kvittades mot aktier i Smoltek Nanotech Holding AB. 2018 jan Kvitm_ings» 06 3037 }
emission
AKTIEKAPITALETS UTVECKLING
Nedanstdende tabell visar historiska fordndringar i Bolagets aktiekapital sedan Bolagets bildande den 24 juni 2015.
Datum Handelse Forandring Forandring Totalt antal Totalt aktie- Kvotvirde,
antal aktier aktiekapital, aktier kapital, SEK SEK
SEK
2015 juni Bolagsbildning o o 100 000 50 000,00 0,50
2016 juni Kvittningsemission 15787 7 893,50 115 787 57 893,50 0,50
2016 augusti Nyemission 9442 4 721,00 125 229 62 614,50 0,50
2017 mars Nyemission 6544 3272,00 131773 65 886,50 0,50
2017 juni Kvittningsemission 5417 2 708,50 137190 68 595,00 0,50
2017 juni Nyemission 3810 1905,00 141 000 70 500,00 0,50
2017 juli Nyemission 878 439,00 141 878 70 939,00 0,50
2017 november Nyemission 10 354 5177,00 152 232 76 116,00 0,50
2018 januari Nyemission (Pre-IPO) 11529 5764,50 163 761 81880,50 0,50
2018 januari Kvittningsemission 2540 1270,00 166 301 83150,50 0,50
2018 januari Kvittningsemission 1585 792,50 167 886 83943,00 0,50
2018 januari Fondemission ¢} 416 057,00 167886 500 000,00 2,98
2018 januari Split 2511 4029 264 o 4197150 500 000,00 0,12
2018 februari Spridningsemission 1117 300 133102,22 51314 450 633 102,22 0,12
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STYRELSE, LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE OCH REVISOR

Enligt Smoltek Nanotech Holding AB:s bolagsordning ska styrelsen bestd av lagst 3 och hégst 9 ledaméter. Styrelsen bestar for ndrvarande
av 5 stdmmovalda ledamaoter, valda av extra bolagsstdmma den 20 december 2017, intill slutet av ndsta drsstdmma. Bolaget har ett registrerat
revisionsbolag som revisor. Nedan foljer en presentation av styrelseledaméter, ledande befattningshavare och revisor.

STYRELSEN
Namn Befattning Fodelsear Invald Innehav (antal aktier)
Peter Augustsson Styrelseordférande 1955 2017 o
Bo Hedfors Styrelseledamot 1944 2017 75150
Finn Gramnaes Styrelseledamot 1948 2015 1601930 via dgarbolag®
Ola Tiverman Styrelseledamot 1967 2017 32 475 via dgarbolag*®
Peter Enoksson Styrelseledamot 1957 2015 977 450

Ovriga uppdrag: Utéver sitt uppdrag i Smoltek har Peter
Augustsson dven foljande uppdrag:

Uppdrag Befattning
AXsensor AB Styrelseordférande/Styrelseledamot
Mechanum Sverige AB Styrelseordforande/Styrelseledamot

Johanneberg Science Park AB Styrelseordférande/Styrelseledamot
Walki Group OY Styrelseordférande
Fortaco Group OY Styrelseordférande

Peter Augustsson Development VD/Styrelseledamot

AB
Walleniusrederierna Styrelseledamot
Ljunghall Group AB Styrelseledamot

ABD Automotive Business

Development AB Styrelseledamot

Malte Mansson Holding AB Styrelseledamot
VBG GROUP AB (publ) Styrelseledamot
Mechanum Stockholm AB Styrelseledamot

Metallfabriken Ljunghall Styrelseledamot

Aktiebolag
Bilskadecenter Tagene AB Styrelseledamot
Peter Augustsson Konsult AB Styrelseledamot

Agnetha Augustsson Konsult AB Styrelsesuppleant

PETER AUGUSTSSON,
STYRELSEORDFORANDE

Avslutade uppdrag: Under de senaste fem dren har Peter
Allmint: Peter Augustsson 4r fédd 1955 och innehar en Augustsson varit verksam i och avslutat uppdrag inom féljande
civilingenjorsexamen inom maskinteknik fran Chalmers Tekniska foretag:
Hogskola i Goteborg. Peter Augustsson bedéms oberoende i

s s . Bef i
forhdllande till 4gare, Bolaget och bolagsledningen. Uppdrag efattning
Lerums Bil AB Styrelseordférande/Styrelseledamot

Erfarenhet: Peter Augustsson har en gedigen erfarenhet fran /Eskstfeﬂggggerum AB Styrelseordférande/Styrelseledamot
ndringslivet med bland annat erfarenhet fran styrelsearbete i y Sorand oled

) ~O-Liner H AB I 5
sex publika bolag. Peter Augustsson var bland annat VD och Car-O-Liner Holding Styrelseordforande/Styrelseledamot
koncernchef for Aktiebolaget SKF under 1995-1998 samt VD och Kgande dver 5 procent i bolag (senaste 5 aren):
styrelseordférande mellan 2000-2005 for Saab Automobile. Peter
Augustsson har éver 37 ars erfarenheter fran fordon-, teknik samt Bolag

komponentbolag. ABD Automotive Business Development AB

Aktieinnehav i Smoltek: o aktier. AXsensor AB
Mechanum Sverige AB

Peter Augustsson Development AB
Peter Augustsson Konsult AB

QLT Marine AB
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BO HEDFORS, STYRELSELEDAMOT

Allmant: Bo Hedfors &r fodd 1944 och utbildad vid Chalmers
Tekniska Hogskola till civilingenjor. Bo Hedfors bedéms oberoende i
forhallande till Bolaget och bolagsledningen. Bo Hedfors bedéms inte
oberoende i férhallande till dgare.

Erfarenhet: Bo Hedfors har arbetat pd den globala
telekommunikationsmarknaden i 50 ar och ar verksam i USA. Bo
Hedfors har haft flertalet ledande positioner, inklusive VD for Ericsson
Inc, Dallas, TX, EVP for Motorola, Chicago, IL och President for sin
egen konsultfirma, Hedfone Consulting, Inc. Bo Hedfors har dven varit
publik styrelseledamot av Tellabs i Chicago, Openwave i Silicon Valley
samt Switchcore AB. Bo Hedfors agerar dven radgivare till bolagen
Trice Imaging, Phluido samt Next Ventures.

Aktieinnehav i Smoltek: 75 150 aktier.

Ovriga uppdrag: Bo Hedfors har inga andra bolagsengagemang.

Agande 6ver 5 procent i bolag (senaste 5 &ren): Bo Hedfors har
inget dgande Over 5 procent i bolag.

Avslutade uppdrag: Under de senaste fem &ren har Bo Hedfors
varit verksam i och avslutat uppdrag inom foljande foretag:

Uppdrag Befattning
Kineto Wireless Styrelseordforande
Tellabs Styrelseledamot
Firetide Styrelseledamot

Lemko Corporation Styrelseledamot

E-Band Communications Styrelseledamot
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FINN GRAMNAES, STYRELSELEDAMOT

Allmént: Finn Gramnaes ar fodd 1948 och utbildad inom
Maskinteknik. Finn Gramnaes beddms oberoende i forhallande till
bolagsledningen. Finn Gramnaes bedéms inte oberoende till Bolaget
eller dgare.

Erfarenhet: Finn Gramnaes har en gedigen erfarenhet fran
styrelseuppdrag och entreprendrskap. Byggt foretag i Sverige och
USA med internationellt starka patentportfoljer och strategier inom
flera teknikomraden. Finn Gramnaes har manga ars erfarenhet av

att framgangsrikt fora egenutvecklad helt ny och revolutionerande
protesteknik till den internationella marknaden. Finn Gramnaes ar
aven VD for investmentbolaget Gramtec innovation AB och Gramtec
Business Partner Aktiebolag.

Aktieinnehav i Smoltek: 1 601930 aktier via dgarbolag™. Finn
Gramnaes avser att teckna 66 870 aktier i stundande Erbjudande via
agarbolag Gramtec Business Partner Aktiebolag.

Ovriga uppdrag: Utdver sitt uppdrag i Smoltek har Finn Gramnaes
aven foljande uppdrag:

Uppdrag Befattning

Gramtec innovation

Aktiebolag Styrelseledamot/VD

Gramtec Business Partner

Aktiebolag Styrelseledamot/VD

Gramtec Venture AB Styrelseledamot

Mechanum Sverige AB Styrelseledamot
Smoltek AB Styrelseledamot

Gramtec Development AB Styrelsesuppleant

Avslutade uppdrag: Under de senaste fem dren har Finn Gramnaes
varit verksam i och avslutat uppdrag inom foljande foretag:

Uppdrag Befattning

ABD Automotive Business

Development AB Styrelseledamot

Freevalve AB Styrelseledamot

Agande dver 5 procent i bolag (senaste 5 dren):

Bolag

Mechanum Sverige AB
Gramtec Business Partner AB
MdlInlycke Mekaniska AB
Manifact AB

Smoltek AB

39 Finn Gramnaes dger 51% av Gramtec Business Partner Aktiebolag som dger 1601 930 aktier i Smoltek

Nanotech Holding AB.
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OLA TIVERMAN, STYRELSELEDAMOT

Allmant: Ola Tiverman ar fodd 1967 och &r utbildad Data- och
elektronikingenjor vid Hogskolan i Skévde. Ola Tiverman bedéms
oberoende i forhallande till Bolaget och bolagsledningen. Ola
Tiverman bedéms inte oberoende i férhallande till dgare.

Erfarenhet: Ola Tiverman har 1ng erfarenhet som afférsman
inom hogteknologiska produktbolag pd den globala marknaden
och har innehaft roller sdsom VD, CTO, EVP, VP samt GM.

Under dren 1992-2002 var Ola Tiverman med och byggde upp
bolaget Carmen Systems, varav de sista fem dren som Director

of Product Development. Under dren 2002-2007 arbetade Ola
Tiverman som CTO pd Todos Data System, ddr han ansvarade for
bland annat mjukvara, firmware, elektronik, samt produktion for
autentiseringslosningar till framforallt internet banking. Under dren
2007-2017 hade Ola Tiverman olika ledande befattningar sésom CTO,
VD samt COO inom Admeta som 2014 saldes till WideOrbit. Sedan
2017 &r Ola Tiverman anstalld som Executive VP & General Manager
for affarsomradet Data Cloud pd Burt AB.

Aktieinnehav i Smoltek: 32 475 aktier via dgarbolag®.

Ovriga uppdrag: Utover sitt uppdrag i Smoltek har Ola Tiverman
aven foljande uppdrag:

Uppdrag Befattning

Tiverman Adventure AB Styrelseledamot

Avslutade uppdrag: Under de senaste fem dren har Ola Tiverman
varit verksam i och avslutat uppdrag inom foljande féretag:

Uppdrag Befattning

Admeta AB Styrelseledamot

Agande 6ver 5 procent i bolag (senaste 5 aren):

Bolag

Admeta AB

Tiverman Adventure AB

“ Ola Tiverman dger 100% av Tiverman Adventure AB som dger 32 475 aktier i Smoltek Nanotech Holding AB.
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PETER ENOKSSON, STYRELSELEDAMOT

Allmént: Peter Enoksson dr fodd 1957 och innehar en
civilingenjorsexamen inom Teknisk Fysik fran Kungliga Tekniska
Hogskolan (KTH) i Stockholm. Peter Enoksson blev Teknologi
doktor 1997 och Docent r 2000 vid KTH. Peter Enoksson bedéms
oberoende i forhallande till Bolaget och bolagsledningen. Peter
Enoksson bedéms inte oberoende i forhallande till dgare.

Erfarenhet: Peter Enoksson utnamndes till professor vid
Chalmers Tekniska Hogskola, Géteborg, 2001, r 2002-2004 vice
dekan, School of Electrical Engineering och 2003-2006 chef for
avdelningen for fasta tillstdndets elektronik. For ndrvarande leder
Peter Enoksson mikro- och nanosystem-gruppen, vid institutionen
for mikroteknologi och nanovetenskap. Peter Enoksson har ocksa
erfarenhet fran fastighetsforvaltning, jordbruk, arbete (forskning)
samt styrelsearbete. Peter Enoksson har 15 drs forskningserfarenhet
inom kolbaserad nanoteknik och mer an 25 ars forskningserfarenhet
inom microsystemteknik. Peter Enoksson har publicerat cirka

300 forskningstidskrifts och konferensartiklar samt flera patent.
Han ar initiativtagare till spin-off-féretag, vinnare av Innovation

Cup, expertgranskare for flera tidskrifter, ledamot av styrgruppen
for Micromechanics Europe MME, bolags- och projektstyrelser.
Peter Enoksson har 1ang erfarenhet av att leda och samordna

bade nationella och europeiska projekt. Peter Enoksson ar dven
medgrundare till bolaget Gapwaves AB, vilket noterades pd First
North 2016.

Aktieinnehav i Smoltek: 977 450 aktier.

Ovriga uppdrag: Utover sitt uppdrag i Smoltek har Peter Enoksson
aven foljande uppdrag:

Uppdrag Befattning
Smoltek AB Styrelseledamot
Sindre AB Styrelsesuppleant

Avslutade uppdrag: Under de senaste fem dren har Peter Enoksson
varit verksam i och avslutat uppdrag inom féljande féretag:

Uppdrag Befattning
Smoltek AB Styrelseordférande
Litcon AB Styrelseordférande

Agande dver 5 procent i bolag (senaste 5 dren):

Bolag
Enoavia

Litcon AB
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Innehav
Namn Befattning Fodelsear Anstilld (antal aktier)
Anders Johansson VD 1964 2018 127 875 via dgarbolag?
Shafiqul Kabir ClO 1974 2015 251 250 via dgarbolag*
Vincent Desmaris CTO 1977 2015 6 250
ANDERS JOHANSSON, VD Ovriga uppdrag: Utover sitt uppdrag i Smoltek har Anders

Johansson aven foljande uppdrag:

Allmént: Anders Johansson dr fodd 1964 och innehar en fyradrig

teknisk utbildning fran Vasterhjodskolan i Skovde.

Erfarenhet: Anders Johansson har lang erfarenhet fran

kombinationen afféarer och innovativ teknik. Anders Johanssons

karriar har sedan mitten av 8o-talet innefattat olika positioner
i teknologibolag (telekom, IT, biometri). De férsta dren som

utvecklingsingenjor, men sedan mer dn 25 dr tillbaka framforallt allt
pa nyckelpositioner inom forséljnings- och affarsutveckling till VD-

Uppdrag

Befattning

Smoltek AB

Cornel Reed AB

Extern VD

Styrelseledamot

Avslutade uppdrag: Anders Johansson har inga andra

uppdrag. Anders har varit VD i det operativa dotterbolaget Smoltek

AB sedan hosten 2010 och har nu sedan januari 2018 ocksa VD-
uppdraget for Smoltek Nanotech Holding AB.

Bolag

bolagsengagemang.

Agande dver 5 procent i bolag (senaste 5 dren):

Cornel Reed AB

Aktieinnehav i Smoltek: 127 875 aktier via dgarbolag® samt 30 000

teckningsoptioner i dotterbolaget Smoltek AB.

4 Anders Johansson dger 100% av Cornel Reed AB som dger 127 875 aktier i Smoltek Nanotech Holding AB.
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SHAFIQUL KABIR, CIO

Allmant: Shafiqul Kabir ar fodd 1974 och innehar en
civilingenjorsexamen inom Teknisk fysik med fokus pd nanoteknik.
Shafiqul Kabir innehar dven en doktorsexamen i mikroelektronik och
nanovetenskap fran Chalmers Tekniska Hogskola i Goteborg.

Erfarenhet: Shafiqul Kabir ar grundaren av Smoltek AB. For
narvarande ar han Chief Innovation Officer (CIO) pa Smoltek

och leder IPR-relaterade aktiviteter. Shafiqul Kabir har 6ver 18-

ars erfarenhet inom tunnfilmsteknik, nanoteknik, tillvéxt och
bearbetning av nanomaterial, mikroelektronik och karakterisering av
mikroelektroniska komponenter, inklusive molekyldra och kolbaserade
nanostrukturer. Shafiqul Kabir har ocksd omfattande erfarenhet av
patentansokningar, tvister och forsvar av patent. Shafiqul Kabir har
aven erfarenhet av att leda och vara verksam inom Vinnova och
EU-finansierade samarbetsforskningsprojekt i konsortium, inklusive
industri och akademi. Shafiqul Kabir har varit inblandad som granskare
for italienska myndighet for vetenskap och teknik (MIUR). Shafiqul
Kabir ar forfattare/medforfattare till fler &n 20 vetenskapliga artiklar.

Aktieinnehav i Smoltek: 251 250 aktier via dgarbolag* samt 10000
teckningsoptioner i Smoltek AB.

Ovriga uppdrag: Utdver sitt uppdrag i Smoltek har Shafiqul Kabir
aven foljande uppdrag:

Uppdrag Befattning

CloudGym Sweden AB
Sindre AB

Styrelseledamot
Styrelseledamot
52E Event management AB

Smoltek AB

Styrelseledamot

Styrelsesuppleant

Avslutade uppdrag: Under de senaste fem dren har Shafiqul Kabir
varit verksam i och avslutat uppdrag inom féljande féretag:

Uppdrag
Smoltek AB

Befattning

Styrelseledamot

Agande 6ver 5 procent i bolag (senaste 5 aren):

Bolag
Sindre AB

52E Event Management AB

4 Shafiqul Kabir dger 100% av Sindre AB som &ger 251 250 aktier i Smoltek Nanotech Holding AB.



VINCENT DESMARIS, CTO

Allmént: Vincent Desmaris ar fodd 1977 och innehar en
civilingenjorsexamen i materialvetenskap fran the National Institute
of Applied Science, Lyon, Frankrike. Han tog sin doktorsexamen i
elektroteknik av Chalmers tekniska hogskola, Goteborg, Sverige.
Vincent dr ocksa Docent i mikrovagselektronik och Thz-teknik vid
Chalmers tekniska hogskola.

Erfarenhet: Vincent Desmaris ar nu CTO (Chief Technology Officer)
vid Smoltek och leder forskning och utvecklings-teamet samt tekniska
forskningsprojekt. Vincent Desmaris har mer @n 20 ar erfarenhet i
nanoteknologi, mikrotillverkning samt karakterisering och modellering
av mikroelektroniska komponenter, bland annat kolnanostrukturer.
Vincent Desmaris har dven erfarenhet av att leda forskningsprojekt
mellan industri och forskningsvérden, genom sin involvering med
Chalmers tekniska hdgskola. Vincent Desmaris har dven erfarenhet

av att granska forskningsprojekt vid Europeiska kommissionen for
Horizon2020. Vincent Desmaris dr uppfinnare av 24 stycken olika
patent och forfattare av mer dn 100 stycken vetenskapliga artiklar.

Aktieinnehav i Smoltek: 6 250 aktier samt 12000
teckningsoptioner i dotterbolaget Smoltek AB.

Ovriga uppdrag: Vincent Desmaris har inga andra
bolagsengagemang.

Avslutade uppdrag: Vincent Desmaris har inga avslutade
bolagsengagemang de senaste 5 aren.

Agande 6ver 5 procent i bolag (senaste 5 &ren): Vincent
Desmaris har inget dgande 6ver 5 procent i bolag.
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REVISOR

Till revisor valdes vid extra bolagsstdmma den 7 juni 2016
auktoriserad revisor Zlatan Mitrovic vid Grant Thornton. Adress till
Grant Thornton ar Ostra Hamngatan 26, 411 09 Géteborg. Under de
senaste tva dren har ett revisionsuppdrag avslutats pa grund av att
Bolaget forberedde sig for att bli ett publikt bolag.

OVRIG INFORMATION OM
STYRELSELEDAMOTER OCH LEDANDE
BEFATTNINGSHAVARE

Samtliga styrelseledaméter och ledande befattningshavare

kan nds via Bolagets adress, Regnbdgsgatan 3, 417 55 Goteborg,
Sverige. Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare

har domts i ndgot bedrdgerirelaterat mal under de senaste fem
dren. Peter Augustsson, styrelseordférande i Smoltek, avgick som
styrelseledamot i Essensen i Lerum Aktiebolag den 20 december
2016, dar likvidation beslutades den 27 juni 2016. Utover ovan har
ingen av de ovanstdende personerna under de senaste fem dren
varit inblandade i ndgon konkurs, likvidation eller konkursforvaltning.
Inte heller finns det ndgon anklagelse och/eller sanktion utfardad av
myndighet eller yrkessammanslutning mot ndgon av dessa personer
och ingen av dessa har férbjudits av domstol att ingd som medlem

i ett bolags forvaltnings-, lednings eller kontrollorgan eller att ha
ledande eller dvergripande funktioner hos ett bolag under de senaste
fem dren. Det foreligger ingen potentiell intressekonflikt hos ndgon
av styrelseledamoterna eller ledande befattningshavarna, séledes
har ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare ndgot
privat intresse som kan std i strid med Bolagets intressen. Att vissa
av styrelseledamoterna och de ledande befattningshavarna har
ekonomiska intressen i Bolaget genom aktieinnehav framgar av
upprakningen ovan. Ingen av ovan ndmnda styrelseledaméter eller
ledande befattningshavare har ingdtt avtal med Bolaget om formaner
efter uppdragets avslutande, utver vad som annars framgar i detta
Memorandum.



BOLAGSSTYRNING

SVENSK KOD FOR BOLAGSSTYRNING

Eftersom AktieTorget ar en alternativ marknadsplats och

inte en reglerad marknad kommer Bolaget inte formellt att

omfattas av svensk kod for Bolagsstyrning. Bolaget foljer idag
tillimpliga regler i aktiebolagslagen (2005:551) samt kommer efter
noteringen pa AktieTorget i tilldgg dartill ocksa folja de regler och
rekommendationer som féljer av AktieTorgets regelverk samt god sed
pa aktiemarknaden.

BOLAGSSTAMMA

Enligt aktiebolagslagen (2005:551) &r bolagsstamman Bolagets hogsta
beslutsfattande organ. P& bolagsstdmman utévar aktiedgarna sin
rostratt i nyckelfragor, till exempel faststallande av resultat- och
balansrakningar, disposition av Bolagets resultat, beviljande av
ansvarsfrihet for styrelsens ledaméter och verkstallande direktor,

val av styrelseledam&ter och revisorer samt ersattning till styrelsen
och revisorerna. Arsstimman maste héllas inom sex mé&nader fran
utgdngen av rakenskapsaret. Utver drsstamman kan kallelse dven

ske till extra bolagsstamman. Enligt bolagsordningen sker kallelse till
bolagsstdmma genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och
genom att kallelsen hlls tillganglig pa Bolagets webbplats. Att kallelse
har skett ska samtidigt annonseras i Dagens Industri.

RATT ATT DELTA | BOLAGSSTAMMA

Aktiedgare som vill delta i en bolagsstdmma ska dels vara inford i den
av Euroclear Sweden forda aktieboken fem vardagar fore stamman,
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dels anmala sig hos Bolaget for deltagande i bolagsstéamman senast
den dag som anges i kallelse till stdmman. Aktiedgare kan ndrvara
vid bolagsstadmman personligen eller genom befullmaktigat ombud
och far &tfoljas av hogst tva bitraden. Vanligtvis dr det mojligt for
aktiedgare att anmala sig till bolagsstamman pa flera olika satt, vilka
narmare anges i kallelsen till stdmman. Aktiedgare ar berdttigade att
rosta for samtliga aktier som aktiedgaren innehar i Bolaget.

STYRELSEN

Styrelsen dr det hogst beslutsfattande organet efter bolagsstamman.
Enligt aktiebolagslagen ansvarar styrelsen for Bolagets organisation
och forvaltning av Bolagets angeldgenheter. Styrelseledamoter

utses vanligen av arsstdmman for den period som avslutas vid
ndastkommande arsstdmma. Enligt Bolagets bolagsordning ska de
styrelseledamoter som valjs av drsstdmman vara ldgst 3 och hogst 9
med hogst 3 suppleanter.

ERSATTNINGAR TILL STYRELSEN OCH
LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Under rakenskapsaret 2017 utbetalade Smoltek nedanstdende
sammanlagda ersdttningar (se tabell). Vid Smolteks bolagsstamma
den 20 december 2017 beslutades att arvode till styrelsen skall
utgd med tre prisbasbelopp till styrelsens ordférande och med ett
prisbasbelopp till dvriga styrelseledamoter.

ERSATTNINGAR OCH OVRIGA FORMANER UNDER 2017 (KSEK)

Styrelse-

arvoden/ Rorlig Ovriga Pensions- Aktierelaterade Ovriga
(KSEK) Grundlon ersattning formaner kostnader ersdttningar  ersdttningar Summa
Finn Gramnaes [¢) o o o o o o
Anders Johansson 832 o o 175 o o 1007
Peter Enoksson o o o o o ¢} o
Shafiqul Kabir 671 o o 92 o o 763
Vincent Desmaris 186 o o 8 o le] 194
Summa 1689 o o 274 o o 2 000
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LEGALA FRAGOR OCH KOMPLETTERANDE INFORMATION

BOLAGSINFORMATION

Firmanamn
Organisationsnummer
Handelsbeteckning
ISIN-kod

LEl-kod

CFI- kod

FISN- kod

Sate och hemvist

Datum for bolagsbildning
Datum for registrering

Land for bolagsbildning

Juridisk form

Lagstiftning

Adress

Telefon

E-post

Hemsida

Smoltek Nanotech Holding AB
5590020-2262

SMOL

SE0010820381
5493009Q4XU64DTD2772
ESVUFR

SMOLTEKNAN/SH

Goteborg, Vastra Gotalands lan,
Goteborgs kommun

2015-06-24
2015-07-08
Sverige

Publikt aktiebolag

Svensk ratt och svensk
aktiebolagslag (2005:551)

Regnbdgsgatan 3, 417 55 Goteborg,
Sverige
+46 (0)760-52 00 53

info@smoltek.com

www.smoltek.com

ORGANISATION OCH STRUKTUR

Smoltek Nanotech Holding AB, bildat i Sverige, med
organisationsnummer 550020-2262, tillhandahdller
koncerngemensamma funktioner for gruppen. Bolaget dger samtliga
aktier och rostandelar i dotterbolaget Smoltek AB, bildat i Sverige,
med organisationsnummer 556693-4591.

VASENTLIGA AVTAL

Nestil - It avtal

Den 12 oktober 2016 ingick Smoltek AB och Nestil AB ("Nestil”) ett
IT-avtal géllande server- och applikationsdrift av Smolteks IT-milj6.
Den mdnatliga drifttaxan &r 2220 SEK for den virtuella servermiljén
och 490 SEK per anvandare for mjukvaruprogram. Fakturering sker
méanadsvis med 1 mé&nad i forskott. Uppsagelsetiden dr 3 manader.

Chalmers - Hyresavtal

Den 9 december 2016 ingick Smoltek AB och Chalmers Nanoteknik

laboratorium vid institutionen for mikroteknologi och nanovetenskap

("NLMN”) ett hyresavtal géllande tillgéngen till laboratorium 1 och

2 samt dess innevarande verktyg. Hyrespriset &r 2000 SEK per
kalendermanad for varje persons tillgang till NLMN. Enligt avtalet skall
aven Smoltek betala en avgift for varje bokad timma med verktygen
inne i laboratoriet. Priser per timma dr avtalat genom bestamd
prislista. Smoltek har dven en avgift om 12040 SEK per ménad for
rengdringsrummet som anvands till CVD-kammaren. Substrat

och speciella kemikalier kdpta av NLMN och anvanda av Smoltek,
faktureras av NLMN till Smoltek plus en administrativ avgift om 15
procent. NLMN har rdtten att sdga upp avtalet om Smolteks personal
systematiskt bryter mot sdkerhetsregler. Uppsagelsetiden dr 30 dagar.

TVISTER OCH RATTSLIGA PROCESSER

Bolaget ar inte idag och har inte heller under de senaste tolv
mdnaderna varit part i ndgot rattsligt forfarande, inklusive
skilieforfarande, som haft eller skulle kunna f& en icke ovasentlig
ekonomisk betydelse for Bolaget eller annars skulle kunna fa
betydelsefulla foljder for Bolagets finansiella stéllning.

TILLSTAND OCH LICENSER

Bolaget har inte erhdllit ndgra specifika tillstand eller licenser som
behovs for att bedriva verksamheten.

FORSAKRINGAR

Bolagets forsakringsskydd ar enligt Bolagets bedémning
tillfredstallande med hansyn till den verksamhet som bedrivs.

HANDLINGAR INFORLIVADE GENOM
HANVISNING

. Smoltek Nanotech Holding AB:s internt upprattade rakenskaper
for 2016 samt 2017

. Smolteks internt upprattade koncernrakenskaper for 2016 samt
2017

Informationen till vilken hanvisning sker, skall Idsas som en del av detta
Memorandum. Informationen finns tillganglig via Smolteks hemsida
www.smoltek.com, eller kan erhdllas av Bolaget i pappersformat

vid Bolagets huvudkontor. Adress till Bolaget dterfinns i slutet av
Memorandumet.

HANDLINGAR SOM HALL TILLGANGLIGA FOR
INSPEKTION

Nedan handlingar, eller kopior av dem, hdlls tillgéngliga for inspektion
pd Bolagets huvudkontor. Adress till Bolaget dterfinns i slutet av
Memorandumet.

e Bolagets stiftelseurkund
e Bolagets bolagsordning

e Bolagets samt dotterbolaget Smoltek AB:s finansiella information
med tillhrande noter och revisionsberattelse for 2016 samt 2017

e Memorandumet

e Beslut fran AktieTorget om godkannande av detta Memorandum



RADGIVARE

Finansiell radgivare till Bolaget ar Partner Fondkommission, som
bitrdtt Smoltek med upprdttandet av Memorandumet. Partner
Fondkommission ar dven Bolagets rddgivare vid Erbjudandet och
kommer agera emissionsinstitut avseende Erbjudandet.

INTRESSEKONFLIKTER

Partner Fondkommission dr, som namnt ovan, finansiell radgivare till
Bolaget samt agerar emissionsinstitut i samband med Erbjudandet.
Partner Fondkommission erhdller en pa férhand avtalad ersattning i
samband med Erbjudandet. Darutdver har Partner Fondkommission
inga ekonomiska eller andra intressen i Erbjudandet. Det foreligger
harutover inte ndgon intressekonflikt inom forvaltnings-, lednings-
och kontrollorgan eller hos andra personer i ledande befattningar

i Smoltek och det finns inte heller ndgra andra fysiska eller juridiska
personer som dr inblandade i Erbjudandet som har ekonomiska eller
andra intressen i Bolaget.

TRANSAKTIONER MED NARSTAENDE

Bolaget har under 2017 samt under 2016-2015 kdpt administrativa
tjanster i form av I6pande bokforing till ett varde om 8 750 SEK
samt 16 094 SEK respektive av Gramtec Innovation AB, vilket dgs till
51,0 procent av styrelseledamot Finn Gramnaes. Bolaget har dven
under 2016 koépt konsultarbete fran Gramtec Innovation AB for 85
422,50 SEK samt om 15 771,50 SEK under 2017. Transaktionerna har
genomférts pa marknadsmassiga grunder.

TECKNINGSATAGANDEN

En grupp investerare har pa férhand férbundit sig att teckna 50,0
procent av Erbjudandet. Investerarna presenteras i nedan tabell.
Teckningsdtagarna erhdller ingen ersattning for sina respektive
dtaganden. Styrelsen for Bolaget bedémer att teckningsatagarna
har god kreditvardighet och sdledes kommer att kunna infria sina

PATENTOVERSIKT

Interconnects A
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respektive taganden. Atagandena &r inte sdkerstdllda genom
bankgaranti, pantséttning, sparrmedel eller liknanden arrangemang.
Teckningsdtagarnas ataganden ar forenade med vissa villkor, bland
annat avseende att en viss spridning av Bolagets aktier uppnas i
samband med Erbjudandet. For det fall ndgot av dessa villkor inte
uppfylls finns det en risk for att dtaganden inte uppfylls.

Teckningsatagare Antal Tecknings- Andel av
aktier likvid erbjudan-
(SEK) det, %
Capmate AB 110 000 1969 000 9,85%
John Andersson Moll 74 340 1330 686 6,65%
Goran Ofsén 72 400 1295960 6,48%
Gramtec Business Partner Aktiebolag 66 870 1196 973 5,98%
AB Krosamaja 55 800 998 820 4,99%
Philip Lochen 50 000 895 000 4,48%
Rune Loderup 26 000 465 400 2,33%
Wilhelm Risberg 25 000 447 500 2,24%
Strategic Wisdom Nordic Aktiebolag 20 000 358 000 1,79%
Kare Gilstring 15 000 268 500 1,34%
Cresta Trading AB 14 000 250 600 1,25%
Jan Pettersson 14 000 250 600 1,25%
Niclas Léwgren 13 000 232 700 1,16%
Vincent Desmaris 2 250 40 275 0,20%
Totalt 558 660 10 000 014 50,00
PATENT

Styrelsen bedémer att Smoltek har starka patentrattigheter for sina
produkter. Bolaget har en patentportfolj av fler an 65 sokta patent
varav idag 48 dr godkdnda. Patenten dr nedan strukturerade efter
applikation.

Titel: Controlled growth of a nanostructure on a substrate, and electron emission devices based on the same.

Ansdknings- Datum for Utgangs-
Land nummer ansdkan Reg. Nr Reg. Datum datum Status K&W ref
Schweiz 067333435 2006-04-25 1874986 2013-01-23  2026-04-25 Registrerat 13596CH
Schweiz 13151666.8 2006-04-25 2586744 2016-01-13  2026-04-25 Registrerat 13596CH2
Schweiz 13151675.9 2006-04-25 2587514 2014-06-18  2026-04-25 Registrerat 13596CH3
Kina 200680013909.4  2006-04-25 ZL200680013909.4  2012-05-23  2026-04-25 Registrerat 13596CN
Kina 201210080490.1 2006-04-25 ZL201210080490.1 2016-01-13  2026-04-25 Registrerat 13596CN2
Kina 201510962705.6 2006-04-25 2026-04-25 Ansokt 13506CN3
Tyskland 067333435 2006-04-25 6020060343515 2013-01-23  2026-04-25 Registrerat 13506DE
Tyskland 13151666.8 2006-04-25 602006047756.2 2016-01-13  2026-04-25 Registrerat 13596DE2
Tyskland 13151675.9 2006-04-25 602006042007.2 2014-06-18  2026-04-25 Registrerat 13596DE3
EPO* 067333435 2006-04-25 1874986 2013-01-23  2026-04-25 Fullgjord** 13596EP
EPO* 13151666.8 2013-01-17 2586744 2016-01-13  2026-04-25 Fullgjord** 13596EP2
EPO* 13151675.9 2013-01-17 2587514 2014-06-18  2026-04-25 Fullgjord** 13596EP3
Frankrike 067333435 2006-04-25 1874986 2013-01-23  2026-04-25 Registrerat 13596FR
Frankrike 13151666.8 2006-04-25 2586744 2016-01-13  2026-04-25 Registrerat 13596FR2
Frankrike 13151675.9 2006-04-25 2587514 2014-06-18  2026-04-25 Registrerat 13596FR3
Storbritannien 067333435 2006-04-25 1874986 2013-01-23  2026-04-25 Registrerat 13506GB



64

Storbritannien
Storbritannien
Indien

Italien

Japan
Sydkorea
Nederlanderna
Nederldnderna
Nederldnderna
Ryssland

USA

USA

13151666.8 2006-04-25
13151675.9 2006-04-25
3823/KOLNP/2007  2006-04-25
13151675.9 2006-04-25
2008-508795 2006-04-25
10-2007-7027216 2006-04-25
067333435 2006-04-25
13151666.8 2006-04-25
13151675.9 2013-01-17

2007143377 2006-04-25
11412060 2006-04-25
12/725373 2006-04-25

*European Patent Organisation.

**Patent som dr beviljat och invandningsfristen har utgatt.

Interconnects B

Titel: INTERCONNECTS AND HEAT DISSIPATORS BASED ON NANOSTRUCTURES.

Land

Kina

EPO*

Schweiz
Tyskland
Frankrike
Storbritannien
Nederlanderna
Indien

Japan
Sydkorea
Sydkorea

USA

USA

USA

Ansdknings-
nummer
2006800354067
06850481.0
06850481.0
06850481.0
06850481.0
06850481.0
06850481.0
980/KOLNP/2008
2008-527539
10-2008-7004196
10-2013-7032883
11/511867
12/830135
13/476417

*European Patent Organisation.

Bumping

Datum for
ansokan

2006-08-28
2006-08-28
2006-08-28
2006-08-28
2006-08-28
2006-08-28
2006-08-28
2006-08-28
2006-08-28

2006-08-28
2006-08-28
2006-04-25
2006-04-25

2006-04-25

2586744 2016-01-13  2026-04-25
2587514 2014-06-18  2026-04-25
264325 2014-12-22  2026-04-25
2587514 2014-06-18  2026-04-25
5349956 2013-08-30  2026-04-25
10-1361946 2014-02-05 2026-04-25
1874986 2013-01-23  2026-04-25
2586744 2016-01-13  2026-04-25
2587514 2014-06-18  2026-04-25
2406689 2010-12-20  2026-04-25
7687876 2010-03-30 2026-09-04
7977761 2011-07-12 2026-04-25
Utgangs-
Reg. Nr Reg. Datum datum
ZL200680035406.7  2013-08-21 2026-08-28
1945840 2017-03-08 2026-08-28
1945840 2017-03-08 2026-08-28
602006051943.5 2017-03-08 2026-08-28
1945840 2017-03-08 2026-08-28
1945840 2017-03-08 2026-08-28
1945840 2017-03-08 2026-08-28
266759 2015-05-29 2026-08-28
5519936 2014-04-11 2026-08-28
10-1365341 2014-02-13 2026-08-28
10-1386268 2014-04-10 2026-08-28
7777291 2010-08-17 2026-06-09
8183659 2012-05-22 2026-04-25
8415787 2013-04-09 2026-04-25

Titel: CONNECTING AN CONNECTING AND BONDING ADJACENT LAYERS WITH NANOSTRUCTURES.

Ansoknings-
Land nummer
Kina 2008801073515
Kina 201510025622.4
EPO 08794128.2
Japan 2010-524817
Japan 2015-167487
Japan 2017-099678
Sydkorea 2010-7005509
Taiwan 97135028
Taiwan 104130921
Taiwan 105136856

Datum for

ansokan Reg. Nr
2008-09-10 ZL2008801073515
2008-09-10

2008-09-10

2008-09-10 5535915
2008-09-10

2008-09-10

2008-09-10 10-1487346
2008-09-12 [511208
2008-09-12 1564980
2008-09-12

Reg. Datum

2014-12-10

2014-05-09

2015-01-22
2015-12-01

2017-01-01

Utgangs-
datum
2028-09-10
2028-09-10
2028-09-10
2028-09-10
2028-09-10
2028-09-10
2028-09-10
2028-09-12
2028-09-12

2028-09-12

Registrerat
Registrerat
Registrerat
Registrerat
Registrerat
Registrerat
Registrerat
Registrerat
Registrerat
Registrerat
Registrerat

Registrerat

Status
Registrerat
Registrerat
Registrerat
Registrerat
Registrerat
Registrerat
Registrerat
Registrerat
Registrerat
Registrerat
Registrerat
Registrerat
Registrerat

Registrerat

Status
Registrerat
Ansokt
Ansokt
Registrerat
Registrerat
Ansokt
Registrerat
Registrerat
Registrerat

Ansokt

13596GB2
13596GB3
13596IN
135961T
13596JP
13596KR
13596NL
13596NL2
13596NL3
13596RU
13596US
13506US2

K&W ref
13597CN
13597EP
13597CH
13597DE
13597FR
13597GB
13597NL
13597IN
13597JP
13597KR
13597KR2
13597US
13597US2
13597US3

K&W ref
13598CN
13598CN2
13598EP
13598JP
13598JP3
13598JP4
13598KR
13598TW
13598 TW2
13598TW3



USA 12/210091
USA 13/361436
USA 13/570634

*European Patent Organisation.

Helplayer

2008-09-12 8106517
2008-09-12 8253253
2008-09-12 8815332

2012-01-31 2029-09-17
2012-08-28 2028-09-12
2014-08-26 2028-09-12

Registrerat
Registrerat

Registrerat

Titel: DEPOSITION AND SELECTIVE REMOVAL OF CONDUCTING HELPLAYER FOR NANOSTRUCTURE PROCESSING.

Ansoknings-
Land nummer
Kina 200980106183.2
Kina 201510831456.7
EPO* 09715679.8
Indien 2643/KOLNP/2010
Japan 2010-548640
Japan 2014-019438
Japan 2016-103110
Japan 2017-074919
Sydkorea 2010-7018053
Taiwan 98105596
USA 12/392017
USA 13/961532
USA 14/489903
USA 15/801734

*European Patent Organisation.

NIL

Datum for
ansokan

2009-02-20
2009-02-20
2009-02-20
2009-02-20
2009-02-20
2009-02-20
2009-02-20
2009-02-20
2009-02-20
2009-02-23
2009-02-24
2009-02-24
2009-02-24

2009-02-24

Reg. Nr
ZL200980106183.2

5474835
5943947
6126725

10-1638463
1465389
8508049
8866307
9114993

Reg. Datum

2016-01-20

2014-02-14
2016-06-03

2017-04-14

2016-07-05
2014-12-21
2013-08-13
2014-10-21

2015-08-25

Utgangs-
datum
2029-02-20
2029-02-20
2029-02-20
2029-02-20
2029-02-20
2029-02-20
2029-02-20
2029-02-20
2029-02-20
2029-02-23
2029-03-11
2029-02-24

2029-02-24

Status
Registrerat
Ansokt
Ansokt
Ansokt
Registrerat
Registrerat
Registrerat
Ansokt
Registrerat
Registrerat
Registrerat
Registrerat
Registrerat

Ansokt
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13598US
13598US2
13598US3

K&W ref
13599CN
13599CN2
13599EP
13599IN
13599JP
13599JP2
13599JP3
13599JP4
13599KR
13599TW
13599US
13599US2
13599US3
13599US5

Titel: TEMPLATE AND METHOD OF MAKING HIGH ASPECT RATIO TEMPLATE FOR LITHOGRAPHY AND USE OF THE TEMPLATE FOR
PERFORATING A SUBSTRATE AT NANOSCALE.

Ansdknings-
Land nummer
Kina 200980131624.4
Indien 553/KOLNP/2011
Japan 2011-521455
Malaysia P12011000500
Filippinerna 1-2011-500242
USA 13/057508

CATALYST DIFFUSION

Datum for

ansokan
2009-07-23
2009-07-23
2009-07-23
2009-07-23
2009-07-23

2009-07-23

Reg. Nr
ZL.200980131624.4

5405574
MY-153444-A
1-2011-500242

9028242

Reg. Datum

2015-10-21

2013-11-08
2015-02-13
2015-08-18

2015-05-12

Titel: NANOSTRUCTURE DEVICE AND METHOD FOR MANUFACTURING NANOSTRUCTURES.

Ansoknings-

Land nummer

Kina 201080069525.0
EPO* 10768764.2
Schweiz 10768764.2
Tyskland 10768764.2
Frankrike 10768764.2
Storbritannien 10768764.2
Nederlanderna  10768764.2

Datum for
ansokan

2010-10-18
2010-10-18
2010-10-18
2010-10-18
2010-10-18
2010-10-18

2010-10-18

Reg. Nr Reg. Datum
ZL201080069525.0  2014-11-05
2630281 2017-02-15
2630281 2017-02-15
602010040096.4 2017-02-15
2630281 2017-02-15
2630281 2017-02-15
2630281 2017-02-15

Utgéngs-

datum
2029-07-23
2029-07-23
2029-07-23
2029-07-23
2029-07-23

2030-12-14

Utgangs-
datum

2030-10-18
2030-10-18
2030-10-18
2030-10-18
2030-10-18
2030-10-18

2030-10-18

Status
Registrerat
Ansokt
Registrerat
Registrerat
Registrerat

Registrerat

Status

Registrerat
Registrerat
Registrerat
Registrerat
Registrerat
Registrerat

Registrerat

K&W ref
13600CN
13600IN
13600JP
13600MY
13600PH
13600US

K&W ref
13601CN
13601EP
13601CH
13601DE
13601FR
13601GB
13601NL
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Indien 1079/KOLNP/2013
Sydkorea 10-2013-7011055
Sydkorea 10-2017-7011777
Ryssland 2013122751

USA 13/879617

*European Patent Organisation.

INTERPOSER

2010-10-18
2010-10-18
2010-10-18
2010-10-18

2010-10-18

Titel: ENERGY STORAGE INTERPOSER DEVICE

Ansoknings-
Land nummer
PCT* PCT/SE2017/050177
Taiwan 106106642

*The International Patent System.

ASSEMBLY PLATFORM

Titel: ASEMBLY PLATTFORM

Ansoknings-
Land nummer
PCT PCT/SE2017/050430
Taiwan 106114801

OVRIGT

Datum for
ansokan

2017-02-24

2017-03-01

Datum for
ansokan

2017-05-03

2017-05-04

10-1736303

2573474
9206532

Reg. Nr

Reg. Nr

e Utover lock-up avtal foreligger inga inskrankningar i rétten att fritt

Gverlata aktier i Smoltek.

e Det harinte forekommit ndgra offentliga uppképserbjudanden
ifrdga om emittentens aktier under det innevarande eller det

foregdende rakenskapsaret.

Ansokt 13601IN
2017-05-10 2030-10-18 Registrerat 13601KR
2030-10-18 Ansokt 13601KR2
2016-01-20 2030-10-18 Registrerat 13601RU
2015-12-08 2030-12-03 Registrerat 13601US
Utgangs-
Reg. Datum datum Status K&W ref.
Ansokt 160171PC
Ansokt 160171TW
Utgangs-
Reg. Datum datum Status K&W ref
Ansokt 160267PC
Ansokt 160267TW
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VISSA SKATTEFRAGOR | SVERIGE

Nedan redovisas vissa skattekonsekvenser som kan aktualiseras for fysiska personer och aktiebolag i anledning av
Erbjudandet. Sammanfattningen &r baserad pa nu géllande regler och &r endast avsedd som allmén information

for aktiedgare som ar obegransat skattskyldiga i Sverige, sdvida inte annat anges. Redogérelsen behandlar inte
vdrdepapper som innehas som lagertillgdngar i ndringsverksamhet eller av handelsbolag. Vidare behandlas inte de
sérskilda reglerna om skattefri kapitalvinst (inklusive avdragsférbud fér kapitalforiust) och utdelning i bolagssektorn
som kan bli tillimpliga pa innehav av aktier i Bolaget som anses ndringsbetingade. Inte heller omfattas de sdrskilda
regler som kan bli tillimpliga pa innehav i bolag som dr eller tidigare har varit s.k. fémansforetag eller pa aktier som
forvdrvats med stod av s.k. kvalificerade aktier i fimansféretag. Betrédffande vissa kategorier av skattskyldiga géller
sdrskilda skatteregler. Beskattningen av varje enskild aktiedgare beror pa dennes speciella situation. Varje aktiedgare
och innehavare av teckningsrétter rekommenderas darfér att radfraga en skatteradgivare for att fa information om

de sérskilda konsekvenser som kan uppsta i det enskilda fallet, inklusive tillimpligheten och effekten av utldndska

regler och skatteavtal.

BESKATTNING VID AVYTTRING AV AKTIER

Fysiska personer

Fysiska personer beskattas for hela den eventuella kapitalvinsten i
inkomstslaget kapital vid férsaljning eller annan avyttring av aktier.
Skatt tas ut med 30 procent av kapitalvinsten om det ar fraga om
marknadsnoterade aktier. Kapitalvinst respektive kapitalforlust
berdknas som skillnaden mellan forsaljningsersattningen efter
avdrag for eventuella férsdljningsutgifter och de avyttrade

aktiernas omkostnadsbelopp (anskaffningsutgift). Vid
kapitalvinstberdkningen anvands genomsnittsmetoden. Enligt denna
skall omkostnadsbeloppet for en aktie utgdras av det genomsnittliga
omkostnadsbeloppet for aktier av samma slag och sort. Vid
forsaljning av marknadsnoterade aktier far omkostnadsbeloppet
alternativt bestdammas enligt schablonmetoden till 20 procent

av forsaljningsersattningen efter avdrag for forsdljningsutgifter.
Uppkommer kapitalforlust pd marknadsnoterade aktier &r

denna fullt avdragsgill mot skattepliktiga kapitalvinster samma

ar pé aktier och andra marknadsnoterade deldgarratter utom
andelar i investeringsfonder som enbart innehdller svenska
fordringsratter (rantefonder). Kapitalforlust som inte kan kvittas

pa detta satt ar avdragsgill med 70 procent mot annan inkomst

av kapital. Uppkommer underskott i inkomstslaget kapital medges
skattereduktion mot kommunal och statlig inkomstskatt samt
fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift. Skattereduktion
medges med 30 procent av underskott som inte dverstiger 100 000
SEK och med 21 procent av resterande del. Ett sddant underskott kan
inte sparas till senare beskattningsar.

Juridiska personer

For aktiebolag beskattas alla inkomster, inklusive skattepliktiga
kapitalvinster och utdelningar, i inkomstslaget naringsverksamhet
med en skattesats om 22 procent. Kapitalvinster och kapitalférluster
berdknas pd samma sétt som beskrivits ovan avseende fysiska
personer. Avdragsgilla kapitalforluster pd aktier och andra
deldgarratter far endast dras av mot skattepliktiga kapitalvinster

pa aktier och andra deldgarratter. En sddan kapitalforlust kan dven,
om vissa villkor ar uppfyllda, kvittas mot kapitalvinster i bolag

inom samma koncern, under forutsattning att koncernbidragsratt
foreligger mellan bolagen. Kapitalférluster som inte har kunnat
utnyttjas ett visst ar far dras av mot kapitalvinster pa aktier och
andra deldgarratter under efterfoljande beskattningsar utan
begransning i tiden. Sarskilda skatteregler galler for vissa speciella
foretagskategorier, exempelvis investeringsfonder, investmentforetag
och forsakringsforetag.

BESKATTNING VID UTDELNING

For privatpersoner beskattas utdelning i inkomstslaget kapital med
en skattesats om 30 procent. For fysiska personer som &r bosatta i
Sverige innehdlls normalt preliminar skatt avseende utdelning med
30 procent pa utdelat belopp. Den prelimindra skatten innehalls av
Euroclear Sweden eller, betréffande forvaltarregistrerade aktier,

av forvaltaren. For aktiebolag beskattas utdelning i inkomstslaget
naringsverksamhet med en skattesats om 22 procent.

AKTIEAGARE SOM AR BEGRANSAT SKYLDIGA
I SVERIGE

Aktiedgare i Bolaget som &r begransat skattskyldiga i Sverige, och
som inte bedriver naringsverksamhet fran ett fast driftstalle i Sverige,
beskattas normalt inte i Sverige for kapitalvinster vid avyttring av
aktier. Dessa aktiedgare kan dock bli féremal for beskattning i sin
hemviststat. Sddan aktiedgare bor darfor radfraga skatterddgivare

i sin hemviststat. Enligt en sarskild regel dr dock fysiska personer

som dr begréansat skattskyldiga i Sverige foremal for beskattning

i Sverige vid avyttring av aktier i Bolaget, om de vid nagot tillfalle
under de 10 narmaste féregdende kalenderdren varit bosatta i
Sverige eller stadigvarande vistats har. Beskattningsradtten kan dock
vara begrdnsad genom de skatteavtal som Sverige ingétt med andra
lander. FOr aktiedgare som dr begransat skattskyldiga i Sverige och
som erhdller utdelning fran svenskt aktiebolag uttas normalt svensk
kupongskatt. Kupongskattesatsen dr 30 procent. Skattesatsen dr dock
i allmanhet reducerad genom dubbelbeskattningsavtal. Avdraget for
kupongskatt verkstélls normalt av Euroclear Sweden eller annan som
Bolaget har anlitat eller, betraffande forvaltarregistrerade aktier, av
forvaltaren. Om Bolaget inte har uppdragit &t Euroclear Sweden eller
annan att skicka utdelningen skall avdraget verkstallas av Bolaget.

INVESTERARAVDRAG VID FORVARV AV
AKTIER

Ett investeraravdrag inférdes den 1 december 2013 som tillimpas pa
investeringar gjorda efter den 30 november 2013. Genom avdraget
kan fysiska personer som ar skattskyldiga i Sverige och mot kontant
betalning forvarvar andelar i bland annat ett svenskt rérelsedrivande
aktiebolag av mindre storlek i samband med féretagets bildande eller
vid en nyemission i vissa fall f& gora avdrag for halften av betalningen
for andelar i inkomstslaget kapital, dock hégst 650 ooo SEK per
person och ar, vilket motsvarar férvarv av andelar fér 1300 0oo
SEK. Investerarnas sammanlagda betalning for andelar i ett och
samma foretag far uppga till hogst 20 coo ooo SEK per dr. Om

flera investerares underlag for investeraravdrag for ett och samma
foretag tillsammans Gverstiger 20 miljoner SEK under ett kalenderar,
ska underlagen minskas proportionellt s3 att underlagen tillsammans
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inte Gverstiger 20 miljoner SEK. Sedan 1 januari 2016 géller att en
investerare inte far géra investeraravdrag om denne (eller ndgon
narstaende) dger eller har dgt andelar i féretaget ndgon géng under
perioden den 1januari tva ar fore beskattningsaret fram till det datum
dd andelarna forvarvas. Detta géller oavsett om investeraren ager
eller har dgt andelarna direkt eller indirekt och det galler dven om
investeraren dger eller d4gde andelar i ett annat féretag inom samma
koncern. Darutdver finns en rad andra krav pd saval investeraren som
det féretag man investerat i, bland annat nar det géller innehav vid
utgdngen av beskattningsaret, vardedverforingar till investeraren,
|6neunderlag, interna forvarv och féretagets ekonomiska situation.
Ett beviljat avdrag ska vidare aterféras under vissa forutsattningar.
Varje aktiedgare och innehavare av teckningsratter rekommenderas
darfor att radfréga en skatterddgivare for att f& information om
reglerna kan vara tillimpliga och konsekvenserna av dem i det
enskilda fallet.

INVESTERINGSSPARKONTO

For fysiska personer som innehar aktierna i Investeringssparkonto
utgdr ingen reavinstskatt vid forsdljning av aktierna. Det féreligger
inte heller ndgon avdragsratt vid forlust vid eventuell forséljning av
aktierna. For eventuell utdelning pa aktierna erlaggs ingen kallskatt. All
beskattning sker via en avkastningsskatt som baseras pd kapitalbasen
for kontot, oavsett om det gjorts vinst eller forlust pd kontot.
Avkastningsskatten dr ca 0,75 procent, och betalas varje dr.
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BOLAGSORDNING

§1Firma
Bolagets firma dr Smoltek Nanotech Holding AB. Bolaget ar publikt (publ).

§2 Styrelsens site
Styrelsen skall ha sitt séte i Goteborgs kommun.

§3 Féremal fér verksamheten
Foremdlet for bolagets verksamhet dr att, i egen regi eller genom dotterbolag, utveckla teknologi och immateriella réttigheter inom
nanoteknologiomradet for licensiering till elektronik- och halvledarindustrin, och darmed férenlig verksamhet.

§4 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall vara lagst 500 ooo SEK och hdgst 2 000 0oo SEK.

§5 Antal aktier
Antalet aktier skall vara lagst 4 197 150 och hogst 16 788 600.

§6 Styrelse
Styrelsen ska bestd av lagst 3 och hogst 9 ledamoter med lagst o hogst 3 suppleanter.
Styrelsen valjs arligen pa drsstamma for tiden till dess att nasta drsstamma har hallits.

§7 Revisor
For granskning av bolagets arsredovisning jamte rakenskaperna samt styrelsens och verkstallande direktérens forvaltning skall en revisor eller ett
registrerat revisionsbolag utses.

§8 Kallelse till bolagsstimma
Kallelse till bolagsstamma ska ske genom kungorelse i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen halls tillgénglig pa bolagets hemsida pa
Internet. Samtidigt som kallelse sker, skall bolaget genom kungorelse i Dagens Industri upplysa om att kallelse har skett.

§9 Arsstamma
Vid drsstamman skall foljande drenden férekomma;

1) Val av ordférande vid stamman;
2) Upprattande och godkdnnande av rostlangd;
3) Godkdnnande av dagordning;
4) Valav en eller tvé protokolljusterare;
5) Prévning av om stdmman blivit behdrigen sammankallad;
6) Framlaggande av drsredovisning och revisionsberdttelse samt i forekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberattelse;
7) Beslut angdende
a. faststallande av resultatrakning och balansrakning samt i férekommande fall koncernresultatrakning och koncernbalansrakning
b. dispositioner betraffande vinst eller forlust enligt den faststallda balansrakningen
c.ansvarsfrihet 3t styrelseledamoter och verkstallande direktor,
8) Faststdllande av styrelse- och revisionsarvoden,
9) Val av styrelse och i revisorer samt eventuella revisorssuppleanter;
10) Annat drende, som ankommer pa stdmman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§10 Rikenskapsar.
Bolagets rakenskapsar skall vara perioden 1januari - 31 december.

§11 Avstimningsférbehall.
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstamningsregister enligt lagen (1998:1479) om vardepapperscentraler och kontoforing av finansiella
instrument.

Denna bolagsordning har antagits vid extra bolagsstdmma den 2017-12-20
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ORDLISTA

Application Specific Integrated Circuit (ASIC)-Chip - ASIC-
chip dr en integrerad krets, som anvénds for en specifik uppgift istallet
for att en allmén uppgift.

Augmented Reality (AR) - En verklighetstrogen betraktelse som
forstarks med datorgenerade sinnesintryck.

Compatible Metal Oxide Semiconductor (CMOS) - Ett
tillvagagangssatt att tillverka integrerade kretsar. En viktig metod for
att nd hog densitet av packningar i integrerade kretsar.

CVD (Chemical Vapor Deposition) - En kemikalisk process som
anvands for att producera material av hog prestanda samt kvalité.

Chip - En integrerad krets. Kretsen ar konstruktionen och chippet ar
realiseringen av kretsen.

Deep-trench-etch-kondensatorer - Kondensatorer byggda
genom perforering av exempelvis kiselsubstrat. En perforering som

sedan fylls med metall, exempelvis koppar.

Die/dice - utryck somanvandsinom branschen fér en integrerad krets
som inte har ndgon kapsel eller ben. En die, flera dice. Vid tillverkning
av integrerade kretsar gors forst wafers (se nedan), sedan skdrs denna
i flera olika bitar. En bit av denna &r en die, alternativt dice. Nar sedan
denna dice tilliggs en kapsel och ben dr den fdrdigkapslade krets, som
exempelvis kan 6das in pa ett kretskort.

Fabless - En affdarsmodell inom branschen, dar foretagen ej tillverkar
sjalva sina komponenter utan later andra foretag tillverka dem &t dem.
Oftaiflera olika steg.

Flip-chip - En teknik ddr ett okapslat kiselchip (se nedan for definition
kiselchip) monteras upp och ned. Darmed &r den aktiva ytan nedat
istallet for uppat.

Galiumnitride (GaN) - Galiumnitrid pd svenska. Ett halvledarmaterial.

Gallium arsenide (GaAs) - Galliumarsenid pd svenska. Ett
halvledarmaterial.

Halvledare - Ett material som leder stréom men inte lika bra som en
ledare, men ar samtidigt inte en isolator. Exempel pa halvledarmaterial
ar kisel.

Interposer - Ett elektronisk mellanlager/sammankoppling mellan tva
olika kretsar eller elektroniska komponenter.

Internet of Things (1oT) - Ar féremal som har inbyggda sensorer
eller datorer med internetuppkoppling, vilket gor att féremalen kan
utbyta data med varandra.

Intermetallisk zon - Ett omrade som bestarav tvaeller flera metaller.

Integrated Circuit (IC) - Integrerad krets pd svenska. En elektronisk
krets ddr de innevarande komponenterna ar tillverkade tillsammans.

Kiselchip - Chip (se ovan for definition av chip) gjort med av
materialet kisel, det dominerande anvénda halvledarmaterialet.

Metall, Isolator, Metall (MIM)-kondensator - En MIM-
kondensator &r byggd pd basal parallell platt-kondensatorer pa
exempelvis chip eller interposer.

Moores lag - Uppkallat efter Gordon E. Moore som beskrev
fenomenet att antalet transistorer som far plats pa ett chip har
exponentiellt 6kat med tiden.

N/A — Not applicable. Inte tillimplig pa svenska.

PECVD (Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition) - En
CVD-process (se ovan) somanvands i flera olika principiella utféranden.

Silicon carbide (SiC) - Kiselkarbid pd svenska. Ett halvledarmaterial.

Solid state capacitor - Kondensator med fasta elektrolyter/
dielektrikum istallet for flytande.

System in Package (SiP) - Ar antalet integrerade kretsar som &r
inneslutna i en enda modul.

Through-silicon-vias (TVS) - En vertikal elektrisk genomféring som
gdr igenom en wafer.

Transistorer - En halvledare som anvands inom olika applikationer.

Virtual Reality (VR) - En datateknik som mojliggér en simulerad
miljo véldigt likt verkligheten

Wafers - Grundmaterialet (substratet/skivan) som integrerade
kretsar tillverkas av, vilket utgor det nedersta lagret.



ADRESSER

BOLAGET

Smoltek Nanotech Holding AB
Regnbdgsgatan 3

SE- 417 55 Goteborg

Tel. +46 (0)760-52 00 53

FINANSIELL RADGIVARE

Partner Fondkommission AB
Lilla Nygatan 2

SE- 41 09 Goteborg

Tel. +46 (0)31-761 22 30

REVISOR

Grant Thornton Sweden AB
Ostra hamngatan 26

SE-411 09 Goteborg

Tel. +46 (0)31-70137 0O

KONTOFORANDE INSTITUT

Euroclear Sweden AB
Klarabergsviadukten 63
SE-111 64 Stockholm
Tel. +46 (0)8-402 90 0O

71



72



73



ifISMOLTEK

the game changer

Smoltek Twitter: @smoltek
Regnbdgsgatan 3 LinkedIn: Smoltek
417 55 Gothenburg Phone: +46 (0)760-520053

Sweden Company Reg.No.: 556693-4591



